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DUAL CURE DENTAL ADHESIVE SYSTEM

PANAVIA [ 2

01 97 93/42/EEC

INSTRUCTIONS FOR USE

. INTRODUCTION
PANAVIA F 2.0 is a dual-curing (chemical and light) resin based
cement system for metal, composite, and silanated porcelain
restorations.
PANAVIA F 2.0 consists of ED PRIMER Il, PANAVIA F 2.0 paste and
OXYGUARD II.
ED PRIMER Il contains HEMA and 5-NMSA as well as MDP and
consists of liquid A and liquid B.
PANAVIA F 2.0 Paste releases fluoride.
ALLOY PRIMER improves the bond strength for precious alloy and
PANAVIA F 2.0 Paste. Tin plating is not required.

. INDICATIONS
PANAVIA F 2.0 is indicated for the following applications:
[1] Cementation of metal crowns and bridges, inlays and onlays.
[2] Cementation of porcelain crowns, inlays, onlays and veneers.
[3] Cementation of composite resin crowns, inlays, and onlays.
[4] Cementation of adhesion bridges.
[5] Cementation of endodontic cores and prefabricated posts.
[6] Amalgam bonding.
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Use cement shades appropriate to individual cases.
The shades of adhesive cements and applicable cases

Cement shade P
Restoration White |Opaque

Metal inlays and onlays; metal crowns and bridges

Preformed posts and cast metal cores

Adhesion bridges and splints anterior

Light
[©]
Porcelain or composite inlays, onlays and veneers; (@)
@]
A
]

posterior|

0|0|00|> |0
O|0|0|0[>|O

Bonded amalgam restorations (@)
©:RECOMMENDED (O:ADEQUATE A:NOT RECOMMENDED

1ll. CONTRAINDICATIONS
[1] Patients with allergy to methacrylate monomers.
[2] Patients with allergy to acetone (ALLOY PRIMER)

IV. SIDE EFFECTS
The mucous membrane may turn whitish when contacted by primer
due to protein coagulation. This is a temporary phenomenon that will
disappear in a few days.

V. INCOMPATIBILITY

[1] Do not use eugenol containing materials for pulp protection and
temporary sealing since they retard the curing process.

[2] Do not use hemostatics containing ferric compounds, since they
may impair adhesion and the remaining ferric ion may cause
discoloration in the margin or surrounding gingiva.

[3] Do not use PANAVIA F 2.0 paste with PANAVIA F paste,or the
mixed paste will not cure completely by light curing.

VI. PRECAUTIONS
1.Safety precautions
1. If any hypersensitivity such as a rash or dermatitis occurs due to
contact with the product, discontinue the use of the product and
consult a physician.

. In order to prevent the occurrence of hypersensitivity due to
contact with methacrylate monomers, acetone or acid, wear gloves
or take other appropriate protective measures.

. Use caution to prevent the product from coming in contact with the

skin or getting into the eye. Before using product, cover the

patients eyes with a towel to protect the patient eyes from
splashing material.

If the product comes in contact with the human body, take the

following actions:

<If the product gets in the eye>
Immediately wash the eye with copious amounts of water and
consult a physician.

<If the product comes in contact with the skin>
Immediately wipe it off with a cotton pledget moistened with
alcohol or gauze and wash with copious amounts of water.

. Use caution to prevent the patient from accidentally swallowing the
product.

. If a patient or operator feels sick from inhaling the acetone
contained in the product, allow them to rest and breathe fresh air.

. Any actual or near pulp exposure area should be covered with a
hard setting calcium hydroxide material. Do not use eugenol
materials for pulp protection.

. When using with preformed stainless posts, the post should not
contact metal restorations. Cover the post with composite resin.
Avoid looking directly at the curing light when curing the product.

. Keep the product out of reach of children.

Handling and manipulation precautions

PANAVIA F 2.0 polymerizes by a dental curing light (irradiate wave
length : 400-515nm). Use the light blocking plate to avoid exposing
the material to an operating light or natural light (sunlight from
windows)

2. Make sure the disposable nozzle or disposable brush tip is
securely attached to prevent the patient from swallowing them.
After placing the restoration on the tooth, the cement could cure
due to the operatory light. Use caution not to let the operatory light
come too close to the patient.
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Storage precautions
Do not use after the expiration date. Note expiration date on the
outside of package.
. ALLOY PRIMER is flammable. Keep away from flame.
. The product should be refrigerated (2-8°C/36-46°F) when not in
use; bring it to room temperature before using.
ALLOY PRIMER should be stored at 2-25°C/36-77°F when not in
use.
Keep away from extreme heat or direct sunlight.
The bottle or syringe cap should be replaced as soon as the resin
has been dispensed from the bottle or syringe. This prevents
evaporation of volatile ingredients.
VII. KIT COMPONENTS
PANAVIA F 2.0 consists of the following components. They are
available as a set or single components.
1) ED PRIMER Il (adhesive primer)  Liquid A 4ml, Liquid B 4ml
* There is no need for washing after application and the primer
should be left in place.
2) PANAVIA F 2.0 paste A paste 2.3ml, B paste 2.3ml
* B paste is available in four shades: TC, Light, White and Opaque.
3) ALLOY PRIMER 1 ml (Refill bottle holds 5ml)
* This metal adhesive primer provides high bond strength to both
precious and base metals.
* It enhances the bond strength of PANAVIA F 2.0 to precious
metals.
4) OXYGUARD Il 6 ml
% This Oxygene-blocking agent allows polymerization of the
PANAVIA F 2.0 Paste.
5) Accessories
Mixing plate, spatula, mixing paper, small brush holder, disposable
brush tip, disposable nozzle, light-blocking plate
VIIl. RELATED PRODUCTS
The following products are necessary for specific procedures.

1) CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR 4ml
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1) Dispensing the pastes
. Align marking on the nut with the deference line on the plunger and
turn the syringe to dispense the necessary amount of A paste
minimum turn of the syringe should be half a turn.
2. Equal amounts of A paste and B paste should be dispensed.
3. The amount of paste dispensed at last rotation of the syringe could
be inaccurate. Therefore, discard the syringe before using the last
portion.

—_

4. The necessary amount of paste for a typical applications is:
Number of rotations of syringe Applications
Half a turn Inlays and onlays
1 turn Crowns

[NOTE]

1. If the paste is dispensed by turning the plunger a quarter of a turn,
the performance of the product could be impaired when the paste
hardens.

2. If not used immediately, it should be covered with a light-blocking
plate.

2) Mixing A paste and B paste

Mix sufficient A paste and B paste on the mixing plate for 20 seconds.
Be sure there is no water mist on the mixing plate or spatula before
using them; the presence of water could shorten the working time of
the mixed paste.

[CAUTION]
1. The working time of mixed paste could vary if mixing is insufficient.
2. The paste must be used within 3 minutes after mixing.

[REMARKS]
The working times of PANAVIA F 2.0 Paste from dispensation to the
completion of cementation are :

Working time of PANAVIA F 2.0

Working steps W?i:ﬁ'gg
1.| Dispensing the pastes 15 min
(by turning the syringe the same amount of turn) .
2.| Mixing the pastes  (for 20 sec.) 3 min.
3.| Placing the restoration under pressure | 60sec. |
-*:In the case of root canal 40 sec.
4.] Light curing
---Conventional halogen, LED ™! 20 sec.
Applying OXYGUARD II 3 min.

Light intensity of approved curing lights (400~500nm)
*1) Conventional halogen (>250mW/cm?), LED (>160mW/cm?)
*2) Plasma arc (>2000mW/cm?), fast halogen (>550mW/cm?)

2. Standard procedure | (indications 1 to 4: for cementation)
The flow chart below shows the standard clinical procedure I.

Surface treatment of restoration

W Treat the surface of the restoration
Cleaning abutment tooth and cavity

W Clean the adherend surface to prepare for cementation
Tooth surface treatment

W Treat the abutment tooth surface or the entire surface of
the cavity surface with ED PRIMER II.
* If the abutment is made of a precious metal alloy, apply
ALLOY PRIMER to the precious metal alloy first.

Preparing adhesive cement

W Dispense the necessary amount of each paste according
to the case and mix the two pastes

Placing the restoration

W Apply the paste mix to the restoration and place restoration on
the abutment or cavity

Removing excess cement
W Remove excess cement at marginal areas
Curing adhesive cement

W Cure the adhesive cement at marginal areas by using a
light curing unit or applying OXYGUARD ||

Finishing
Finish the restoration by polishing

[1] Surface treatment of restoration
1. Precious metals (crowns, bridges, inlays and onlays)
1) Sandblasting (as necessary)
Sandblast the restoration surface using 30-50 micron alumina
particles at an air pressure of 4.2 - 7 kg/cm? (60-100 PSlI); 2-3
seconds per cm? will remove the luster producing a matte finish.

2) Ultrasonic cleaning
Clean the restoration surface in an ultrasonic unit for 2 minutes.

3) Applying ALLOY PRIMER
Apply a thin coat of ALLOY PRIMER to the precious metal alloy.

[CAUTION]
If the adherend surface is contaminated with saliva or blood after
ultrasonic cleaning, clean the adherend surface in the ultrasonic unit
using a neutral detergent and then wash it for 1 minute with running
water.

2. Non-precious metals
1) Sandblasting (as necessary).
Sandblast the restoration surface using 30-50 micron alumina
powder at an air pressure of 4.2-7 kg/cm?(60-100 PSlI); 2-3
seconds per cm? will remove the luster producing a matte finish.
2) Ultrasonic cleaning
Clean the restoration surface in an ultrasonic unit for 2 minutes.

[CAUTION]
If the adherend surface is contaminated with saliva or blood after
ultrasonic cleaning, clean the adherend surface in an ultrasonic unit
using a neutral detergent and wash it for one minute with running water.

3. Porcelain and cured composite restoration (inlays, onlays, crowns
and veneers)

1) Sandblasting
Sandblast the restoration surface using 30-50 micron alumina
particles at a low air pressure. (1-2 kg/cm?(14-28 PSI))

2) Etching with phosphoric acid
Etch the adherend surface with K ETCHANT GEL.

3) Rinse and dry
After etching with phosphoric acid, rinse the adherend surface with
water and dry.

4) Silane coupling treatment
Silanate the adherend surface using the following:
Application of the mixture of CLEARFIL PORCELAIN BOND
ACTIVATOR and CLEARFIL SE BOND PRIMER or CLEARFIL
LINER BOND 2V PRIMER or CLEARFIL PHOTO BOND or
CLEARFIL NEW BOND.

[NOTE]
After treating the restoration surface, proceed to cementation quickly.

[2] Adherend surface treatment
1.Cleaning cavity or abutment tooth surface

* This product contains a silane coupling agent. Mixing it with
CLEARFIL SE BOND PRIMER or CLEARFIL LINER BOND 2V
PRIMER or CLEARFIL NEW BOND or CLEARFIL PHOTO BOND
improves the bond strength to porcelain or cured composite.

2) KETCHANT GEL 6 ml

* This phosphoric acid solution is used for pretreatment of uncut
enamel and porcelain.

IX. CLINICAL PROCEDURES
1. Basic procedure (use of adhesive cement)
[NOTE]
Use the mixed paste as soon as possible after dispensing and mixing.

1) Remove temporary sealing agent or temporary cementation agent
from the adherend surface.

2) When cementing to uncut enamel or using with adhesive bridge or
porcelain laminate veneers, apply K ETCHANT GEL to the
adherend surface for 10 seconds.

2.Adherend surface treatment

1) Mixing ED PRIMER II
Dispense one drop each of Liquid A and Liquid B into well of the
mixing dish and mix.

2) Applying ALLOY PRIMER
If a precious metal abutment tooth is used, apply ALLOY PRIMER
to its metal surface.

[CAUTION]
If the adherend surface is contaminated with saliva or blood after
ALLOY PRIMER is applied, clean the adherend surface with a cotton
pledget moistened with alcohol and apply ALLOY PRIMER again.

3) Applying ED PRIMER I
Apply ED PRIMER Il to the entire tooth surface (enamel and
dentin) of the adherend surface or metal or composite resin
abutment tooth with a disposable brush tip or sponge and leave it
in place for 30 seconds.

4) Drying
Using a sponge or paper point, remove excess primer to prevent
the formation of a pool of the primer in the root canal or at the
corners of the cavity. Dry the primer completely with gentle air flow.
Remember that a pool of the primer will cause quick polymerization
of the adhesive cement. Also do not rinse.
To prevent the primer from splattering, it is good practice to dry
while using a vacuum.

[CAUTION]
ED PRIMER Il should be applied on the entire surface of the tooth
structure. Do not apply it to the restoration.

[3] Preparing PANAVIA F 2.0 paste
Prepare the adhesive cement according to the basic clinical
procedure. Refer to IX.1."basic procedure".

[4] Cementation
1. Applying mixed paste to the restoration

Apply the mixed paste to the restoration.

[CAUTION]
DO NOT apply PANAVIA F 2.0 paste to the tooth surface primed with
ED PRIMER Il as this will accelerate the set of PANAVIA F 2.0 Paste.

2. Cementing restoration
Cement the restoration to the cavity or the abutment tooth.
Cementation should be completed within 60 seconds.
When porcelain laminate veneer is cemented, light cure the veneer
for 10 seconds before removing excess cement.

[CAUTION]
When the adhesive cement comes in contact with ED PRIMER |, the
polymerization of the adhesive cement is accelerated.

3. Removing excess paste
Any excess PANAVIA F 2.0 paste remaining at the margin can be
removed with an explorer or small scaler. The restoration can then
be finished and polished with pumice and water.

4. Curing cement margin

Cure the mixed paste along the cement margin, using either of the

following two methods.

@ Light curing method
When it is possible to light cure adhesive cement along the
cement margin, such as inlays and onlays, light cure each
section of the cement margin for 20 seconds by conventional
halogen curing lights (>250m W/cm?) or LED curing lights
(>160mW/cm?). If plasma arc curing lights (>2000mW/cm?) or
fast halogen curing lights (>550mW/cm?) are used, each section
of the cement margin can be cured for 5 seconds.

[CAUTION]
The Opaque paste should not be light cured but allowed to cure by
using OXYGUARD II. It has a low curing depth.
(@OXYGUARD I
Use OXYGUARD Il to cure the mixed paste as follows:
With a disposable brush tip, apply OXYGUARD Il to the margin.
After 3 minutes remove OXYGUARD Il with a cotton roll and water
spray.
[5] Finishing
Remove excess cement adhered to tooth surface by polishing.
3. Standard procedure Il (Indication 5: core build up)

[NOTE]
This procedure is for use with a preformed post and composite resin
core building-up. For the cementation of metal cores, refer to
standard procedure 1. And according to the instruction for use of the
post and composite resin.
The flow chart below shows a typical procedure for core build up.

Surface treatment of the post
W Treat the surface of the post as necessary
Cleaning the cavity and preparing an orifice of the root canal

W Clean the adherend surface and prepare the root canal
opening

Tooth surface treatment
W Treat the tooth surface with ED PRIMER ||
Preparing adhesive cement

W Dispense the necessary amounts of the pastes and mix
them

Seating the post

W Apply the mixed paste to the post and seat it in place
Light curing

W Light cure the adhesive cement to secure the post in place
Built-up composite resin

W Build-up the composite resin for preparation of the
abutment

Curing and finishing composite resin
Cure the composite resin to form an abutment

[1] Surface treatment of the post
1. Sandblasting
Sand blast the post as necessary.

[NOTE]
Some preformed posts do not require sandblasting. Refer to the
Instruction for use of the specific post.

2. Applying ALLOY PRIMER
Apply ALLOY PRIMER to the post if it is precious metal alloy.

[2] Cleaning cavity and preparing root canal
Remove the temporary sealing agent from the cavity and filling
material from the root canal. Using a Pizo reamer, prepare and clean
the root canal opening.

[3] Tooth surface treatment
1. Mixing ED PRIMER I
Dispense one drop each of Liquid A and Liquid B on the mixing
dish and mix.

. Applying ED PRIMER I
Using a sponge or a broach cotton, apply the mixture to the root
canal, on the root surface and the tooth structure. Leave it in place
for 30 seconds.
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Removing excess primer (the same step is also needed in the case

of metal cores)

Using a sponge, broach cotton or paper point, remove excess
primer to prevent the primer from pooling at the corners of the
cavity and inside the root canal.

&

Drying
Dry the primer with gentle air flow. It is good practice to dry while
using a vacuum to prevent the primer from splattering.
[CAUTION]
Dry the primer completely. A pool of the primer at the corners of the
cavity or inside the root canal will cause quick polymerization of the
mixed paste.
[4] Preparing PANAVIA F 2.0 paste
Prepare the adhesive cement according to the basic clinical
procedure. Refer to IX.1. "basic procedure".
[5] Seating the post
1. Apply the mixed paste to the post.
[REMARKS]
The mixed paste is applied to the metal post for cementation.

2. Seating the post into the root canal
After applying the mixed paste to the post, insert it into the root
canal quickly. It is advisable to lightly vibrate the post while
inserting it into the root canal to prevent the entrapment of air
bubbles.

[CAUTION]
If multiple posts are to be fitted to a single tooth, use caution to
prevent excess cement from flowing into other root canals.

[CAUTION]
Never use a lentulo spiral for loading the adhesive cement into the
root canal. If the adhesive cement is loaded into the root canal using
a composite resin syringe, the polymerization of the cement is
accelerated. It is necessary to fit the post as quickly as possible.

3. Spreading excess cement
Using a small brush, spread excess cement over the remaining
crown and post head.

Curing adhesive cement
Light cure the adhesive cement on the remaining crown and post
head for 20 seconds by conventional halogen curing lights
(>250mW/cm?) or LED curing lights (>160mW/cm?). If plasma arc
curing lights (>2000mW/cm?) or fast halogen curing lights
(>5650mW/cm?) are used, each cement margin has to be cured for
5 seconds.
[NOTE]
If it is difficult to light cure if the opaque cement is used; use the core
build-up composite resin.
[6] Build-up composite resin
Build-up the composite resin for preparation of the abutment tooth
according to the instruction for use.
[7] Curing and finishing of composite resin
After curing the composite resin, prepare an abutment tooth.
4. Standard procedure lll (indications 6: Amal, Bonding)
The flow chart below shows the standard clinical procedure IlI.

»

Cleaning of tooth structure

W Clean and prepare the cavity in the normal manner for an
amalgam restoration

Treatment of tooth surface
W Treat the entire cavity surface with ED PRIMER I
Preparing of adhesive cement

W Dispense the necessary amount of each paste according
to the case and mix the two paste

Placing the amalgam

W Apply the mixed paste to the entire cavity surface and
place the triturated amalgam into the abutment or cavity

Removing excess cement
‘W Remove excess cement at marginal areas
Curing adhesive cement

W Cure the adhesive cement at marginal areas using a light
curing unit or applying OXYGUARD Il

Finishing
Finish the restoration

[1] Cleaning of tooth structure
Cleaning cavity or abutment surface
Remove temporary sealing material or temporary cementation
material from the adherend surface.

[2] Treatment of tooth surface

Treating with ED PRIMER Il

1) Preparing ED PRIMER II
Dispense one drop each of Liquid A and Liquid B on the mixing
plate and mix.

2) Applying ED PRIMER |1
Apply ED PRIMER Il to the entire adherend tooth surface (enamel
and dentin), metal, or composite resin abutment with a small brush
or sponge and leave it in place for 30 seconds.

3) Drying
Using a sponge or paper point, remove excess primer to prevent
the primer from pooling in the corners of the cavity. Dry the primer
completely by using gentle air flow. Remember that a pool of the
primer will cause quick polymerization of the adhesive cement. To
prevent the primer from splattering, it is good practice to dry while
using a vacuum.

[3] Preparing of adhesive cement
Prepare the adhesive cement according to the basic clinical
procedure. Refer to 1X.1. "basic procedure".

[4] Placing the amalgam
1) Apply the adhesive cement to the cavity
Apply a thin, even layer of the mixed adhesive cement to the entire
cavity surface primed with ED PRIMER Il being careful to avoid
entrapping air.

[CAUTION]
Because ED PRIMER Il accelerates the set of the adhesive cement,
the adhesive cement should be applied to the primed cavity quickly.

2) Amalgam filling
The triturated amalgam should be condensed on the unset
adhesive cement.
Occlusal carving can be accomplished in the normal manner.
[5] Removing excess cement
Any slight excess of PANAVIA F 2.0 paste remaining at the margin
can be removed with an explorer or small scaler.

[6] Curing adhesive cement
Cure the mixed paste along the cement margin, using either of the
following two methods.
@ Light curing method

When it is possible to light cure adhesive cement along the
cement margin, such as inlays and onlays, light cure each
section of the cement margin for 20 seconds by conventional
halogen curing lights (>250mW/cm?) or LED curing lights
(>160mW/cm?). If plasma arc curing lights (>2000mW/cm?) or
fast halogen curing lights (>550mW/cm?) are used,each section
of the cement margin has to be cured for 5 seconds.

[CAUTION]
The opaque paste should not be light cured but allowed to cure by
using OXYGUARD II. It has a low curing depth.
@OXYGUARD I
Use OXYGUARD Il to cure the mixed paste as follows:
With a disposable brush tip apply OXYGUARD Il to the margin.
After 3 minutes remove OXYGUARD Il with a cotton roll and
water spray.
[7] Finishing
Remove excess cement adhered to tooth structure by polishing.
[WARRANTY]
KURARAY MEDICAL INC. will replace any product that is proved to
be defective. KURARAY MEDICAL INC. does not accept liability for
any loss or damage, direct, consequential or special, arising out of
the application or use of or the inability to use these products. Before
using, the user shall determine the suitability of the products for the
intended use and the user assumes all risk and liability whatsoever in
connection therewith.

[NOTE]
CLEARFIL, PANAVIA and OXYGUARD are trademarks of
KURARAY CO., LTD.

Manufactured by

KURARAY MEDICAL INC.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan
European Union Representative

KURARAY EUROPE GmbH

Building F821, Hoechst Industrial Park
65926 Frankfurt am Main, Germany
Tel:+49 (0)69 305 35 840 Fax:+49 (0)69 305 35 640
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(F) MODE D'EMPLOI

. INTRODUCTION
PANAVIA F 2.0 est un systéme de collage a base de résine a double
polymérisation (chimique et photopolymérisable) pour les
restaurations en métal, en composite et en céramique silanisée.
PANAVIA F 2.0 se compose d'ED PRIMER I, de la pate PANAVIA F
2.0, dALLOY PRIMER et d'OXYGUARD II. ED PRIMER Il contient de
I'HEMA et du 5-NMSA ainsi que du MDP et se compose du Liquide A
et du Liquide B. La pate de PANAVIA F 2.0 libére du fluor.
ALLOY PRIMER améliore la force d'adhésion entre I'alliage en métal
précieux et la pate de PANAVIA F 2.0. Un étamage a I'étain n'est pas
nécessaire.

. INDICATIONS

PANAVIA F 2.0 est indiqué pour les applications suivantes:

[1] Collage de couronnes et de bridges métalliques, d'inlays et
d'onlays céramique.

[2] Collage de couronnes, d'inlays, d'onlays et de facettes en
céramique.

[3] Collage de couronnes, d'inlays et d'onlays de résine en composite.

[4] Collage de bridges (bridges collés).

[5] Collage de faux moignons endodontiques et de tenons préfabriqués.

[6] Restauration collée & I'amalgame.

[NOTA]
Utiliser la teinte de ciment appropriée selon chaque cas.
Teintes des ciments adhésifs et cas applicables

Teinte du ciment | TC, .
Restauration Light White

Inlays et onlays métalliques; —
couronnes et bridges Métalliques ° o ~
Inlays, onlays, couronnes et facettes en
céramique ou en composite

Tenons préformés et faux moignons

Opaque

(@) A VAN

métalliques coulés ° o ©
Bridges et broches d'adhérence
- partie antérieure A O )
- partie postérieure (@) (@) O
Restaurations appareillées a 'amalgame O O O

©O:RECOMMANDE (O:ADEQUAT A:NON RECOMMANDE

1ll. CONTRE-INDICATIONS
[1] Est contre-indiqué chez les patients qui présentent des réactions
allergiques aux monomeres méthacrylates.
[2] Est contre-indiqué chez les patients qui présentent des réactions
allergiques a l'acétone (ALLOY PRIMER).

IV. EFFETS SECONDAIRES
Les muqueuses peuvent devenir blanchatres lorsqu'elles sont en
contact avec le PRIMER du fait de la coagulation protéique. Ceci
n'est qu'un phénoméne temporaire qui disparaitra peu de jours apres.

V. INCOMPATIBILITE

[1] Ne pas utiliser de matériaux contenant de I'eugénol pour la
protection de la pulpe et un scellement temporaire, étant donné
qu'ils retardent le processus de polymérisation.

[2] Ne pas utiliser d'hémostatiques contenant des composés
ferriques, étant donné qu'ils peuvent diminuer I'adhérence, et que
les ions feeriques restants risquent de provoquer une décoloration
dans le bord de la gencive ou autour d'elle.

[3] Ne pas utiliser la pate de PANAVIA F 2.0 avec la pate de
PANAVIA F, sinon les pates mélangées ne polymériseront pas
complétement avec une photopolymérisation.

VI. PRECAUTIONS

1.Mesures de sécurité
. Si n'importe quelle hypersensibilité, telle qu'une éruption cutanée
ou une dermatite se produit au contact du produit, arréter
immédiatement son utilisation et consulter un médecin.
. De maniére a éviter la présence d'une hypersensibilité provoquée au contact
de monomeéres méthacrylates, d'acétone ou d'acide, porter des gants
protecteurs ou prendre toutes autres mesures protectrices appropriées.
. Faire attention a ce que le produit n'entre pas en contact avec la
peau ou ne péneétre dans les yeux. Avant ['utilisation du produit,
recouvrir les yeux du patient d'une serviette pour les protéger d'une
éventuelle projection du produit.
. Si le produit entre en contact avec le corps humain, exécuter les
mesures suivantes:
<Si le produit pénetre dans les yeux>
Laver immédiatement les yeux avec beaucoup d'eau et consulter
un médecin.

<Si le produit entre en contact avec la peau>
L'essuyer immédiatement avec un tampon d'ouate imprégné
d'alcool ou une gaze et laver avec beaucoup d'eau.

. Prendre garde a ce que le patient ne risque pas d'avaler
accidentellement le produit.

. Si le patient ou I'opérateur a des nausées du fait de I'inhalation de I'acétone

contenue dans le produit, le laisser se reposer et respirer de I'air frais.

N'importe quelle zone & découvert effective ou a proximité de la pulpe devra

étre recouverte d'un matériau a hydroxyde de calcium & prise durcie. Ne pas

utiliser de matériaux contenant de I'eugénol pour la protection de la pulpe.

Lorsque I'on utilise des tenons inoxydables préformés, le tenon ne

devra pas entrer en contact avec les restaurations métalliques.

Recouvrir le tenon d'une résine en composite.

Eviter de regarder directement le rayon lumineux de la lampe a

polymériser lorsqu'on polymérise le produit.

10. Ne pas laisser le produit a la portée des enfants.

. Précautions pour le traitement et la manipulation

PANAVIA F 2.0 se polymérise avec un spot lumineux de
polymérisation dentaire (longueur d'onde irradiée: 400 ~ 515 nm).
Utiliser une plaquette filtrant la lumiere pour éviter d'exposer le
produit & un éclairage scialytique ou a une lumiére naturelle
(lumiere solaire venant des fenétres).

S'assurer que I'injecteur jetable ou que la pointe du pinceau d'application est
fixé de fagon slire de maniére & ce que la patient ne risque pas de les avaler.
Aprés le placement de la restauration sur la dent, le ciment risque
de durcir du fait de I'exposition a la lumiére du scialytique. Prendre
garde a na pas laisser cette derniére trop proche du patient.

. Précautions pour le stockage

Ne plus utiliser aprés la date de péremption. Vérifier la date

d'expiration indiquée sur I'extérieur de I'emballage ou de la boite.

ALLOY PRIMER est inflammable. Le tenir éloignéd'une flamme.

. Le produit devra étre réfrigéré (2-8°C/36-46°F) lorsqu'il n'est pas utilisé.
L'amener a la température ambiante de la piéce avant de ['utiliser.

. Lorsqu'il n'est pas utilisé, ALLOY PRIMER devra étre remisé a une

température de 2-25°C/36-77°F.

Ne pas I'exposer a une chaleur extréme ou a une lumiére solaire directe.

Le bouchon de la bouteille ou le capuchon de la seringue devra

étre remis en place deés que la résine a été extraite de la bouteille

ou de la seringue. Ceci évitera |'évaporation du contenu volatil.

VIl. COMPOSANTS DU KIT
PANAVIA F 2.0 se compose des parties constituantes suivantes.
Elles sont disponibles dans un kit complet ou séparément.

1) ED PRIMER I (apprét adhésif) Liquide A 4 ml, Liquide B 4 ml
* Apres l'application, un lavage n'est pas nécessaire et I'apprét
devra étre laissé en place.

2) PANAVIA F 2.0 PASTE A paste 2,3 ml, B paste 2,3 ml
* La B paste est disponible en quatre teintes: TC, light, white et opaque.

3) ALLOY PRIMER 1 ml (La bouteille de rechange contient 5 ml.)

* Cet apprét adhésif pour métal assure une résistance adhésive
élevée, a la fois aux les métaux précieux et non précieux.

* Ilaccentue la force d'adhésion de PANAVIA F 2.0 vis-a-vis des
métaux précieux.

4) OXYGUARD II 6 ml
* Cet agent de blocage de I'oxygene permet la polymérisation de la
pate de PANAVIA F 2.0.

5) Accessoires
Bloc de mélange, spatule, papier pour mélange, petit porte-
pinceaux, pointes de pinceaux pour I'application, injecteur, plateau
protecteur la lumiere

VIIl. PRODUITS CONNEXES

Les produits suivants sont nécessaires pour des procédures spécifiques.

1) CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR 4 ml

* Ce produit contient un agent de couplage a base de silane. Son mélange
avec CLEARFIL SE BOND PRIMER ou CLEARFIL LINER BOND 2V
PRIMER ou CLEARFIL NEWBOND ou CLEARFIL PHOTO BOND améliore
la résistance adhésive au composite polymérisé et a la céramique.

2) KETCHANT GEL 6 ml

* Cette solution d'acide phosphorique est utilisée pour un
prétraitement de la céramique ou de I'émail non taillé.
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IX. PROTCOLES CLINIQUES
1. Protcole de base (utilisation en tant que ciment adhésif)

[Nota]
Utiliser la pate mélangée aussitot que possible apres le dosage et le
mélange.
1) Dosage des pates.

. Aligner le repére sur I'écrou avec la ligne de référence sur le pas de vis
et tourner la seringue pour distribuer la quantiténé cessaire de péate.
Une quantité égale de A paste et de B paste devra étre distribuée.
La quantité de pate distribuée a la derniére rotation de la seringue
risque de ne pas étre exacte. Par conséquent, laisser de coté la
seringue avant d'utiliser la derniére portion.

-
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4. La quantité nécessaire de pate pour des applications typiques est la suivante:
Nombre de rotations de la seringue Applications
Un demi-tour Inlays et onlays
tour Couronnes

[Nota]

1. Si la pate est distribuée en tournant la vis d'un quart de tour,
I'efficacité du produit risque d'étre compromise lorsque la pate
durcie.

2. Si elle n'est pas utilisée immédiatement, elle devra étre recouverte
du plateau protecteur de lumiere.

2) Mélange de la A paste et de la B paste
Mélanger suffisament de A paste et de B paste sur la plaquette de
mélange pendant 20 secondes. S'assurer qu'il n'y ait pas de particules
d'eau sur la plaquette de mélange ou la spatule avant de les utiliser; la
présence d'eau risque de diminuer le délai d'application de la pate
mélangée.
[AVERTISSEMENT]
1. Le délai d'application de la pate mélangée risque de varier si le
mélange est insuffisant.
2. La pate devra étre utilisée en deca de 3 minutes aprés le mélange.
[Remarques]
Les délais d'application de la pate PANAVIA F 2.0 de la distribution a
la fin du collage sont:
Délai d'application de PANAVIA F 2.0

Etapes de mise en oeuvre 8 Dglal .

d'application
1.| Distribution des pates .
- . 15 min.
(en tournant la seringue du méme nombre de tours)

2.| Mélange des pates (pendant 20 secondes) 3 min.
| Placement de |a restauration sous pression . | _ 60 sec. |

--*Dans le cas d'un canal radiculaire 40 sec.

4.| Photopolymérisation

Application de 'OXYGUARD Il 3 min.

Intensité de la lumiere de spots lumineux de polymérisation
approuvés (400 ~ 500 nm)

*1) Halogéne conventionnel (>250 mW/cm2), DEL (>160 mW/cm?)
*2) Arc plasma (>2000 mW/cm?), halogéne rapide (>500 mW/cm2)

2. Protocole standard | (indications 1 a 4 :pour une collage)
L'organigramme ci-dessous montre la procédure clinique | standard.

Traitement de la surface de restauration

W Traiter la surface de restauration.
Nettoyage de la dent pilier et de la cavité

W Nettoyer la surface adhérente a préparer pour la collage.
Traitement de la surface dentaire

W Traiter la surface de la dent pilier ou la surface entiere de
la cavité avec ED PRIMER II.
* Si le pilier est fait d'un alliage en métal précieux, y
appliquer d'abord ALLOY PRIMER.

Préparation du ciment adhésif

W Dispenser la quantité nécessaire de chaque péte selon
les cas et mélanger les deux pétes.

Placement de la restauration

W Appliquer le mélange de pate sur la restauration et placer
la restauration sur le pilier ou la cavité.

Enlévement de I'excés de ciment
W Retirer I'exces de ciment sur les surfaces du joint.
Polymeérisation du ciment adhésif

W Polymériser le ciment adhésif sur les surfaces du joint en
utilisant la lamp a photopolymérisation ou en appliquant
OXYGUARD II.

Finition Achever la restauration par polissage.

[1] Traitement de la surface de restauration
1. Métaux précieux (couronnes, bridges, inlays et onlays)
1) Décapage au jet de sable (s'il y a lieu)
Décaper au jet de sable la surface de restauration en utilisant des
particules d'alumine de 30 ~ 50 microns avec une pression d'air de
4,2 ~ 7 kg/cm?(60 ~ 100 PSI); deux & trois secondes par cm?
éliminera le poli,produisant une finition mate.

2) Nettoyage ultrasonique
Nettoyer la surface de restauration pendant 2 minutes avec un
appareil aux ultra-sons.

3) Application de I'ALLOY PRIMER
Appliquer une mince couche d'ALLOY PRIMER sur l'alliage
métallique précieux.

[AVERTISSEMENT]
Si la surface adhésive est souillée par de la salive ou du sang apres un
nettoyage ultrasonique, la nettoyer dans un appareil aux ultra-sons avec
un détergent neutre, puis la laver pendant une minute a I'eau courante.

2. Métaux non précieux

1) Décapage au jet de sable (s'il y a lieu)
Décaper au jet de sable la surface de restauration en utilisant de la
poudre d'alumine de 30~ 50 microns avec une pression d'air de 4,2
~ 7 kg/cm?(60 ~ 100 PSI); deux a trois secondes par cm?éliminera
le poli, produisant une finition mate.

2) Nettoyage ultrasonique
Nettoyer la surface de restauration pendant 2 minutes avec un
appareil aux ultra-sons.

[AVERTISSEMENT]
Si la surface adhésive est souillée par de la salive ou du sang apres un
nettoyage ultrasonique, la nettoyer dans un appareil aux ultra-sons avec
un détergent neutre, puis la laver pendant une minute & I'eau courante.

3. Restaurations en céramique et en composite polymérisée
(inlays, onlays et couronnes)

1) Décapage au jet de sable
Décaper au jet de sable la surface de restauration en utilisant des
particules d'alumine de 30 ~ 50 microns & une faible pression d‘air.
(1-2 kg/cm? (14-28 PSI))

2) Mordangage avec de l'acide phosphorique
Mordancer la surface adhérente avec de I'acide phosphorique.

3) Ringage et séchage
Aprés mordangage a I'acide phosphorique, rincer la surface
adhérente avec de l'eau, puis sécher.

4) Traitement de couplage avec silanage
Silaniser la surface adhérente en utilisant les produits suivants:
Application d'un mélange de CLEARFIL PORCELAIN BOND
ACTIVATOR et de CLEARFIL SE BOND PRIMER ou de
CLEARFIL LINERBOND 2V PRIMER ou de CLEARFIL NEW
BOND ou de I'apprét CLEARFIL PHOTO BOND.

[Nota]
Aprés traitement de la surface de restauration, procéder rapidement
au collage.

[2] Traitement de la surface adhérente
1.Nettoyage de la cavité ou de la surface de la dent pilier
1) Retirer I'agent de scellement temporaire ou I'agent de collage
temporaire de la surface adhérente.
2) Lors du collage sur émail non taillé ou pour des bridges collés,
appliquer pendant 10 secondes K-ETCHANT GEL sur la surface
adhérente.

2.Traitement de la surface adhérente

1) Mélange de ED PRIMER I
Verser une goutte de chaque Liquide A et Liquide B dans une des
alvéolesdu bloc de mélange et les mélanger.
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2) Application d'/ALLOY PRIMER
Si une dent pilier en métal précieux est utilisée, appliquer ALLOY
PRIMER sur sa surface métallique.

[AVERTISSEMENT]

Si la surface adhérente est souillée par de la salive ou du sang apres

I'application d'ALLOY PRIMER, nettoyer la surface adhérente avec

un tampon d'ouate humecté d'alcool et appliquer a nouveau de

I'ALLOY PRIMER.

3) Application d' ED PRIMER |1
Appliquer ED PRIMER |l sur la totalité de la surface dentaire (émail
et dentine) de la surface adhérente ou de la dent pilier en
composite ou en métal avec la pointe du pinceau d'application ou
une petite éponge et laisser en place pendant 30 secondes.

4) Séchage
Utiliser une petite éponge ou une pointe en papier, retirer le
PRIMER en excédent pour empécher la formation d'un excés du
PRIMER dans le canal radiculaire ou aux bords de la cavité.
Sécher completement le PRIMER avec un Iéger jet d'air. Ne pas
oublier qu'un excés de PRIMER provoquera une polymérisation
rapide du ciment adhésif. Aussi, ne pas rincer.
Pour éviter une projection du PRIMER, il est conseillé de sécher
tout en utilisant une technique d'aspiration.

[AVERTISSEMENT]
ED PRIMER Il devra étre appliqué sur la surface entiére du tissu
dentaire. Ne pas I'appliquer sur la restauration.

[3] Préparation de la pate PANAVIA F 2.0
Préparer le ciment adhésif selon la protcole clinique de base. Se
référer au paragraphe "1. Protcole de base".

[4] Collage
1. Application de la pate mélangée sur la restauration
Appliquer la pate mélangée sur la restauration.

[AVERTISSEMENT]
NE PAS appliquer la pate PANAVIA F 2.0 sur la surface dentaire
apprétée avec ED PRIMER Il du fait que cela accélérerait le
processus de durcissement de la pate PANAVIA F 2.0.

2. Collage d'une restauration
Cimenter la restauration a la cavité ou a la dent pilier. L'obturation
devra étre effectuée en dega de 60 secondes.

[AVERTISSEMENT]
Lorsque le ciment adhésif entre en contact avec ED PRIMER |1, la
polymérisation du ciment adhésif est accélérée.

3. Enlévement de I'exces de pate
Un excédent de pate PANAVIA F 2.0 restant sur le bord peut étre retiré
avec un instrument explorateur ou un petit détartreur. La restauration
peut étre achevée et polie avec un mélange de ponce pulvérisée et d'eau.

4. Polymérisation du joint de collage

Polymériser la pate mélangée le long du joint de collage en

utilisant I'une des deux méthodes suivantes.

(M Méthode de photopolymérisation
Lorsqu'il est possible de photopolymériser le ciment adhésif le long
du bord cimenté, tels que des inlays et des onlays, photopolymériser
chaque section du bord cimenté pendant 20 secondes avec un spot
lumineux de polymérisation halogéene (>250 mW/cm?) ou un spot
lumineux de polymérisation DEL (>160 mW/cm?) conventionnel. Si
un spot lumineux de polymérisation d'arc plasma (>2000 mW/cm?)
ou un spot lumineux de polymérisation d’halogéne rapide (>550
mW/cm?) est utilisé, chaque section du bord cimenté doit étre
polymérisée pendant 5 secondes.

[AVERTISSEMENT]
La pate Opaque ne devra pas étre photopolymérisée mais seulement
polymérisée en utilisant OXYGUARD |I. Elle présente une faible
profondeur de polymérisation.
(@OXYGUARD I
Utiliser OXYGUARD Il de la maniére suivante pour polymériser la
pate mélangée:
Avec la pointe d'un pincesu applicateur, appliquer OXYGUARD
Il sur le joint. Aprés 3 minutes, éliminer OXYGUARD Il avec un
tampon d'ouate et un jet d'eau.
[5] Finition
Retirer I'excés de ciment adhésif de la surface de la dent en polissant.
3. Procédure standard Il (indications 5: collage de faux-
moignons métalliques et de tenons préfabriqués)

[NOTA]
Ce protocole est proposé pour étre utilisé avec des tenons préformés
et des reconstitutions de moignons en composite. Pour le collage de
faux moignons métalliques, se référer au protocole standard 1 et
selon le mode d'emploi pour les tenons et la résine composite.
L'organigramme ci-dessous montre la protocole typique pour la
reconstitution d'un moignon.

Traitement de la surface du tenon
W Traiter la surface du tenon selon les besoins.
Nettoyage de la cavité et préparation d'un orifice du canal radiculaire

W Nettoyer la surface adhérente et préparer I'ouverture du
canal radiculaire.

Traitement de la surface dentaire

W Traiter la surface dentaire avec ED PRIMER II.
Préparation du ciment adhésif

W Distribuer les quantités nécessaires des pates et les mélanger.
Placement du tenon

W Appliquer la pate mélangée au tenon et le mettre en place.
Photopolymeérisation

W Photopolymériser le ciment adhésif pour fixer le tenon en place.
Résine en composite de la reconstitution

W Constituer la résine en composite pour la préparation du pilier.
Polymeérisation et finition de la résine composite

Polymériser la résine en composite pour former un pilier.

[1] Traitement de la surface du tenon
1. Micro-sablage
Sabler le tenon selon les nécessités.

[NOTA]
Certains tenons préformés ne nécessitent pas de micro-sablage. Se
reférer aux instructions pour I'utilisation d'un tenon spécifique.

2. Application d'ALLOY PRIMER
Appliquer ALLOY PRIMER au tenon si c'est un alliage en métal
précieux.

[2] Nettoyage de la cavité et préparation du canal radiculaire
Retirer I'agent de scellement temporaire de la cavité et le matériau de
remplissage du canal radiculaire. En utilisant une fraise Pizo,
préparer et nettoyer I'ouverture du canal radiculaire.

[3] Traitement de la surface dentaire
1. Mélange d' ED PRIMER Il
Dispenser une goutte de chaque Liquide A et Liquide B sur le bloc
de mélange et les mélanger.

. Application d' ED PRIMER Il
En utilisant une petite éponge ou un tampon d'ouate, appliquer le
mélange au canal radiculaire, sur la surface radiculaire et le tissu
dentaire. Laisser en place pendant 30 secondes.
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Enlévement de I'excédent du PRIMER (la méme étape est
nécessaire aussi dans le cas de faux moignons métalliques)

En utilisant une petite éponge, un tampon d'ouate ou une pointe de
papier, retirer I'excés de PRIMER pour éviter qu'il ne se forme un
exces flaque sur les bords de la cavité et a l'intérieur du canal
radiculaire.
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Séchage

Sécher le PRIMER avec un léger jet d'air. Pour éviter une
projection du PRIMER, il est conseillé de sécher tout en utilisant
une technique d'aspiration.

[AVERTISSEMENT]
Sécher completement le PRIMER. Un exces du PRIMER aux bords
de la cavité ou a l'intérieur du canal radiculaire provoquera une
polymérisation accélérée de la pate mélangée.

[4] Préparation de la pate PANAVIA F 2.0
Préparer le ciment adhésif selon la protocole clinique de base. Se
référer au paragraphe "1. Protcole de base".

[5] Placement du tenon
1. Appliquer la pate mélangée sur le tenon
[Remarque]
La pate mélangée est appliquée au tenon métallique pour une cimentation.

2. Installation du tenon dans le canal radiculaire
Apres application de la pate mélangée sur le tenon, l'insérer
rapidement dans le canal radiculaire. Il est conseillé de faire
légerement osciller le tenon lorsqu'on l'introduit dans le canal
radiculaire pour éviter que des bulles d'air n'y soient emprisonnées.

[AVERTISSEMENT]
Si plusieures tenons doivent étre fixés dans une seule dent, prendre garde a
ce qu'un exces du ciment ne s'écoule pas dans d'autres canaux radiculaires.

[AVERTISSEMENT]
Ne jamais utiliser un "lentulo" pour placer le ciment adhésif dans le
canal radiculaire. Si le ciment adhésif est placé dans le canal
radiculaire en utilisant une seringue a résine en composite, la
polymérisation du ciment sera accélérée. Il est nécessaire d'ajuster le
tenon aussi rapidement que possible.

3. Utilisation de I'exces de ciment
En utilisant un petit pinceau, étaler I'excés de ciment sur la
couronne restante et la téte du tenon.

Polymérisation du ciment adhésif
Photopolymériser pendant 20 secondes le ciment adhésif sur la
couronne restante et la téte du tenon avec un spot lumineux de
polymérisation halogéne (>250 mW/cm?) ou un spot lumineux DEL
(>160 mW/cm?) conventionnel. Si un spot lumineux de
polymérisation d'arc plasma (>2000 mW/cm?) ou un spot lumineux
de polymérisation halogene (>550 mW/cm?) est utilisé, chaque
bord cimenté devra avoir été polymérisé pendant 5 secondes.
[NOTA]
S'il est difficile de photopolymériser ou dans le cas ou le ciment
Opaque est utilisé, charger la résine composite de reconstitution de
moignon directement sur le ciment de collage.

[6] Monter Ia résine composite
Monter la résine composite pour la préparation d'un moignon, selon
les instructions d'utilisation.

»

[7] Polymeérisation et finition de la résine composite
Aprés la polymérisation de la résine composite, préparer un faux moignon.
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(E) MODE DE EMPLEO

. INTRODUCCION
PANAVIA F 2.0 es un sistema de cementacién basando en una
resina de fraguado dual (quimico y foto)para restauraciones de
metal, composite y porcelana "silanada".
PANAVIA F 2.0 consiste en ED PRIMER II, pasta PANAVIA F2.0,
ALLOY PRIMER y OXYGUARD II.
El ED PRIMER Il contiene HEMA y-NMSA, asi como también MDP, y
consiste en Liquido A y Liquido B.
La pasta PANAVIA F 2.0 libera fltor.
ALLOY PRIMER mejora la fuerza de unién entre aleaciones
preciosas y la pasta PANAVIA F 2.0. No es necesario el estafiado.

. INDICACIONES
Se recomienda PANAVIA F 2.0 para las aplicaciones siguientes:
[1] Cementacién de coronas y puentes de metal, inlays y onlays.
[2] Cementacion de coronas, inlays, onlays y carillas de porcelana.
[3] Cementacién de coronas de resina composite, inlays y onlays.
[4] Cementacion de puentes de Malyland.
[5] Cementacion de postes colados y prefabricados.
[6] Amalgama adherida.

NOTA: Use los colores del cemento apropiados a cada caso
individual. Colores disponibles y deferentes aplicaciones

Color del cemento [ ¢, White |Opaaue
Restauracion Light paq

Inlays y onlays de metal; coronas y puentes de

metal © o O
Inlays, onlays, coronas y carillas de porcelana
0 composite

Postes prefabricados y mufiones colados
Puentes y carillas- anteriores

posteriores

o|o|> 0| O
0|0 0| >
0|0 o] >

Restauraciones de amalgama adherida O

4. Protocole standard Il (indications 6: restaurations al'
L'organigramme ci-dessous montre la protocole clinique Ill standard.

Nettoyage du tissu dentaire

W Nettoyer et préparer la cavité de la maniére habituelle
pour une restauration a I'amalgame.

Traitement de la surface dentaire
W Traiter la surface de la cavité dentaire avec ED PRIMER II.
Préparation du ciment adhésif

W Dispenser la quantité nécessaire de chaque péate selon
les cas et mélanger les deux pétes.

Ir llation de I' I

g

W Appliquer la pate mélangée a la totalitéde la surface de la
cavité et placer I'amalgame trituré dans le moignon ou la cavité.

Enlévement du ciment en excés
W Retirer I'exces de ciment sur les surfaces du joint.
Polymeérisation du ciment adhésif

W Polymériser le cément adhésif sur les surfaces du joint en
utilisant une lampe a photopolymériser ou en appliquant
de 'OXYGUARD II.

Finition
Fin de la restauration.

[1] Nettoyage du tissu dentaire
Nettoyage de la cavité ou de la surface d'ancrage
Retirer le matériau de scellement temporaire ou le matériau de
cémentation temporaire de la surface adhérente.

[2] Traitement de la surface dentaire

Traitement avec ED PRIMER I

1) Préparation de ED PRIMER Il
Dispenser une goutte de chaque Liquide A et Liquide B sur le bloc
de mélange et les mélanger.

2) Application d' ED PRIMER 11
Appliquer ED PRIMER Il sur la totalité de la surface dentaire adhérente
(émail et dentine) du pilier en résine composite ou en métal avec un petit
pinceau ou une petite éponge et laisser en place pendant 30 secondes.

3) Séchage
En utilisant une petite éponge ou une pointe de papier, retirer
'apprét en excés pour éviter qu'il ne forme une flaque dans les
coins de la cavité. Sécher complétement le PRIMER en utilisant un
léger jet d'air. Ne pas oublier qu'un excés de PRIMER provoquera
une polymérisation rapide du ciment adhésif.
Pour éviter une projection du PRIMER, il est conseillé de sécher
tout en utilisant une technique d'aspiration.

[3] Préparation du ciment adhésif
Préparer le cément adhésif selon la protocole clinique de base. Se
référer au paragraphe "1. Protcole de base."

[4] Pl 1t de ' Ig
1) Appliquer le ciment adhésif dans la cavité
Appliquer une couche mince et uniforme du ciment adhésif mélangé
sur la totalité de la surface de la cavité dentaire apprétée avec ED
PRIMER Il en prenant garde que de l'air n'y soit pas emprisonné.
[AVERTISSEMENT]
Du fait qu'ED PRIMER Il accélere le durcissement du ciment adhésif,
ce dernier devra étre rapidement appliqué a la cavité apprétée.
2) Remplissage de I'amalgame
L'amalgame trituré devra étre condensé sur le ciment adhésif qui
n'a pas encore pris.
Un modelage occlusal peut étre réalisé de la maniére normale.

[5] Enlévement du cément en excés
N'importe quel excés léger de la pate PANAVIA F 2.0 restant sur le joint
peut étre retiré avec un instrument explorateur ou un petit détartreur.

[6] Polymérisation du ciment adhésif
Polymériser la pate mélangée le long du joint en ciment, en utilisant
I'une des deux méthodes suivantes:
(D Méthode de photopolymérisation
Lorsqu'il est possible de photopolymériser le ciment adhésif le
long du bord cimenté, tels que des inlays et des onlays,
photopolymériser chaque section du bord cimenté pendant 20
secondes avec un spot lumineux de polymérisation halogéne
(>250 mW/cm?) ou un spot lumineux de polymérisation DEL
(>160 mW/cm?) conventionnel. Si un spot lumineux de
polymérisation d'arc plasma (>2000 mW/cm?) ou un spot
lumineux de polymérisation d’halogene rapide (>550 mW/cm?)
est utilisé, chaque section du bord cimenté doit &tre polymérisée
pendant 5 secondes.

[AVERTISSEMENT]
La pate Opaque ne devra pas étre photopolymérisée mais
seulement polymérisée en utilisant OXYGUARD II. Elle présente
une faible profondeur de polymérisation.
@OXYGUARD I
Utiliser OXYGUARD Il de la maniére suivante pour
polymériser la pate mélangée:
Avec la pointe d'un pinceau d'applicateur, appliquer
OXYGUARD Il sur le joint. Aprés 3 minutes, éliminer
OXYGUARD Il avec un tampon d'ouate et un jet d'eau.
[7] Finition
Retirer I'excés de ciment adhérant & la surface de la dent en polissant.
[GARANTIE]
KURARAY MEDICAL INC. remplacera n'importe quel produit qui est
prouvé étre défectueux. KURARAY MEDICAL INC. ne répond pas de
pertes ni de dommages directs, indirects ou inhabituels découlant
hors de I'emploi ou d'une utilisation non appropriée de ces produits.
L'utilisateur est tenu de vérifier la convenance des produits avant leur
emploi aux fins d'utilisation prévues et assumera tous les risques et
obligations qui s'y rattachent.
[NOTA]
CLEARFIL, PANAVIA et OXYGUARD sont des marques déposées
de la société KURARAY Co., Ltd.

Fabriqué par

KURARAY MEDICAL INC.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan
Représentant de I'Union Européenne
KURARAY EUROPE GmbH

Building F821, Hoechst Industrial Park
65926 Frankfurt am Main, Germany
Tel:+49 (0)69 305 35 840 Fax:+49 (0)69 305 35 640

©:RECOMENDADO (O:ADECUADO A:NO RECOMENDADO

1ll. CONTRAINDICACIONES
[1] Pacientes con alergia a los monémeros de metacrilato.
[2] Pacientes con alergia a la acetona (ALLOY PRIMER)

IV. EFECTOS SECUNDARIOS
La membrana mucosa puede tornarse blanquecina cuando entra en
contacto con el preparador debido a la coagulacién de proteina. Esto
constituye un fenémeno temporal que desaparecera en pocos dias.

V. INCOMPATIBILIDAD

[1] No use materiales que contengan eugenol para la proteccion de la
pulpa ni tampoco para el sellado temporal porque éstos retardan
el proceso de polimerizacion.

[2] No use hemostaticos que contengan componentes férricos, ya que
pueden perjudicar la buena adhesion, y los iones férricos restantes
pueden ocasionar decoloracion en el margen de la gingiva circundante.

[3] No use pasta PANAVIA F 2.0 con pasta PANAVIA F ya que la
mezcla resultante no se fotopolimerizard completamente.

VI. PRECAUCIONES
1.Precauciones de seguridad
. Si se produce hipersensibilidad tal como sarpullido o dermatitis debido al
contacto con el producto, deje de usar el producto y consulte a un médico.
Para impedir que se produzca hipersensibilidad debido al contacto
con mondmeros de metacrilato, acetona o acido, pédngase guantes
o tome otras medidas de proteccién apropiadas.
Tenga cuidado para impedir que el producto entre en contacto con la
piel o penetre en los ojos. Antes de usar el producto, tape los ojos del
paciente con una toalla para protegerlos contra el material salpicado.
Si el producto entra en contacto con el cuerpo humano, tome las
medidas siguientes:
<Si el producto entra en los ojos>
Lave inmediatamente los ojos con abundante agua y consulte a
un médico.
<Si el producto entra en contacto con la piel>
Quitelo inmediatamente con un trozo de gasa o algodén humedecido
en alcohol y lave la zona afectada con abundante agua.
Tenga cuidado para impedir que el paciente trague
accidentalmente el producto.
Si un paciente u operario se siente enfermo debido a la inhalacién
de la acetona contenida en el producto, deje que éste se recupere
y respire aire fresco.
Cualquier area expuesta de la pulpa o cercana a ella debera ser
cubierta con un material de hidréxido de calcio duro. No utilice
materiales de eugenol para proteger la pulpa.
Cuando utilice el producto con postes de acero prefabricados, el
poste no debera estar en contacto con restauraciones de metal.
Cubra el poste con resina composite.
Evite mirar directamente a la luz de polimerizacién cuando
polimerice el producto.
. Mantenga el producto lejos del alcance de los nifios.

. Precauciones de manejo y manipulacion

PANAVIA F 2.0 se polimeriza mediante una luz de
fotopolimerizacion dental (longitud de onda irradiada: 400-515 nm).
Use la placa de bloqueo de luz para evitar exponer el material a
una luz de operacion o a una luz natural (luz solar que entre por
las ventanas).

Asegurese de que la boquilla desechable o la punta de cepillo
desechable esté firmemente colocada para impedir que el paciente
pueda tragarlas.

Después de poner la restauracion en el diente, el cemento podria
polimerizarse debido a la luz operatoria.

Tenga cuidado de que la luz operatoria no esté demasiado cerca
del paciente.
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. Precauciones al guardar el producto

No use el producto después de la fecha de caducidad. Fijese en la
fecha de caducidad mostrada en el exterior del paquete.

ALLOY PRIMER es inflamable. Manténgalo alejado de las llamas.
El producto debera refrigerarse (2-8°C/36-46°F) cuando no se use;
permita que éste adquiera la temperatura ambiente antes de usarlo.
ALLOY PRIMER debera guardarse a temperaturas de 2-25°C/36-
77°F cuando no se utilice.

Mantenga el producto alejado del calor excesivo o de la luz solar directa.
La tapa de la botella o la jeringa debe volver a ponerse tan pronto
como la resina haya sido extraida de la botella o jeringa. Esto evita
la evaporacion del contenido volatil.

VIl. COMPONENTES DEL KIT i
PANAVIA F 2.0 consiste en los componentes siguientes. Estos pueden
adquirirse bien formando parte de un estuche o individualmente.

1) ED PRIMER Il (preparador adhesivo) Liquido A 4 ml, Liquido B 4 ml
* No es necesario lavar después de la aplicacion, y la preparacion
debera dejarse en su lugar.

2) PANAVIA F 2.0 PASTE A paste 2.3 ml, B paste 2.3 ml
% La B paste esté disponible en 4 colores: TC, Light, White y Opaque.

3) ALLOY PRIMER 1 ml (La botella de reposicién contiene 5 ml.)

* Este agente de bloqueo de oxigeno permite polimerizar la pasta
PANAVIA F 2.0.

* Mejora la fuerza adhesiva de PANAVIA F 2.0 a los metales preciosos.

4) OXYGUARD Il 6 ml
* Este agente de bloqueo de oxigeno permite polimerizar la pasta
PANAVIA F 2.0.

5) Accesorios
Disco de mezcla, espatula, papel de mezcla, portaescobilla
pequefio, punta de cepillo desechable, boquilla desechable,
bandeja protectora de luz

VIIl. PRODUCTOS RELACIONADOS

Para realizar procedimientos especificos resultan necesarios los
procedimientos siguientes.

1) CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR 4 ml
* Este producto contiene un agente de acoplamiento de silano. Al
mezclarlo con CLEARFIL SE BOND PRIMER o CLEARFIL LINER
BOND 2V PRIMER o CLEARFIL NEWBOND o CLEARFIL
PHOTO BOND mejora la fuerza adhesiva a la porcelana o
composite polimerizado.
2) K ETCHANT GEL 6 ml
* Esta solucién de acido fosférico se utiliza para el tratamiento
previo de esmalte y porcelana sin preparar.
IX. PROCEDIMIENTOS CLINICOS
1. Procedimiento basico (uso como cemento adhesivo)
[Notas]
Utilice la pasta mezclada tan pronto como sea posible después de
dispensar la mezcla.
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1) Aplicacion de las pastas
1. Alinee las marcas de la tuerca con la linea de referencia del
émbolo y gire la jeringa para aplicar la cantidad necesaria de pasta.
2. Debera aplicarse una cantidad igual de A paste y B paste.
3. La cantidad de pasta aplicada con la ultima rotacién de la jeringa
tal vez no sea precisa.
Por lo tanto, tire la jeringa antes de utilizar la tltima porcién.
4. La cantidad necesaria de pasta para aplicaciones tipicas es:

Numero de rotaciones de la jeringa Aplicaciones
Media vuelta Inlays y onlays
vuelta Coronas

[Notas]

1. Si la pasta se aplica girando el émbolo un cuarto de vuelta, el
rendimiento del producto tal vez disminuya cuando se endurezca
la pasta.

2. Si no se usa inmediatamente deberacubrirse con el protector de luz.

2) Mezcla de A paste y B paste

Mezcle suficiente la A paste y la B paste en el papel de mezcla
durante 20 segundos. Asegurese de que no haya aguaen el papel de
mezcla o en la espatula antes de usarlas; el agua puede reducir el
tiempo de trabajo de la pasta mezclada.

[PRECAUCION]
1. El tiempo de trabajo de la pasta mezclada puede cambiar si la
mezcla no es suficiente.
2. La pasta debe usarse antes de que pasen 3 minutos después de
mezclarla.

[Observaciones]
Los tiempos de trabajo de la pasta PANAVIA F 2.0 desde que se
aplica hasta que termina la cementacién son:

Tiempo de trabajo de PANAVIA F 2.0

Pasos de trabajo Tlempq de
trabajo
1.| Aplicacion de laspastas .
. . . . 15 min.
(girando la jeringa el mismo numero de vueltas)
2.| Mezcla de las pastas (durante 20 segundos) 3 min.
3.| Puesta de la restauracion bajopresion | _ 60seg. |
--*En el caso de conductos radiculares 40 segq.
4.| Fotopolimerizacién
| rLuzhalégena convencional, LED™ | 20seg. |
| __Arco de plasma, lus haldgena rapida™ | ! 5seg. |
Aplicando OXYGUARD II 3 min.

Intensidad de luz de las luces de polimerizacion aprobadas (400~500 nm)
*1) Luz halégena convencional (>250 mW/cm?), LED (>160 mW/cm?)
*2) Arco de plasma (>2000 mW/cm?), luz haldgena rapida (>550 mW/cm?)

2. Procedimiento estandar | (indicaciones 1 a 4: para cementacion)
El organigrama de abajo muestra el procedimiento clinico estandar I.

Tratamiento de la superficie de restauracion
W Trate la superficie de la restauracion.
Limpieza del mufion y cavidad

W Limpie la superficie adherente para prepararla para la
cementacion.

Tratamiento de la superficie del diente

W Trate la superficie del mufion o toda la superficie de la
cavidad con preparador ED PRIMER I1.
* Si el mufién estéd hecho de aleacion de metal precioso, aplique
primero ALLOY PRIMER a la aleacion de metal precioso.

Preparacion de cemento adhesivo

W Aplique la cantidad necesaria de cada pasta segun el
caso y mezcle las dos pastas.

Colocacion de la restauracion

W Aplique la mezcla de pasta a la restauracién y ponga la
restauracion en el mufién o en la cavidad.

Extraccion del exceso de cemento
W Quite el exceso de cemento en las areas marginales.
Polimerizacion del cemento adhesivo

W Polimerice el cemento adhesivo en las dreas marginales
utilizando la lampara de fotopolimerizacion o aplicando
OXYGUARD II.

Acabado
Acabe la restauracion puliendo.

[1] Tratamiento de la superficie de restauracion
1. Metales preciosos (coronas, puentes, inlays y onlays)
1) Chorreo (segun sea necesario)
Chorree la superficie de restauracion utilizando particulas de
alumina de 30-50 micras y una presion de aire de 4.2 - 7
kg/cm?(60-100 PSI); de dos a tres segundos por cm? sera
suficiente para quitar el brillo y dejar un acabado mate.

2) Limpieza ultrasénica
Limpie la superficie de restauracién en una unidad ultrasénica
durante 2 minutos.

3) Aplicacién de ALLOY PRIMER
Aplique una capa fina de ALLOY PRIMER a la aleacién de metal precioso.

[PRECAUCION]
Si la superficie adherente esta contaminada con saliva o sangre
después de la limpieza ultrasénica, limpie la superficie adherente en
la unidad ultrasénica usando un detergente neutro y luego lavela
durante un minuto con agua del grifo.

2. Metales no preciosos

1) Chorreo (seglin sea necesario)
Chorree la superficie de restauracion utilizando polvo de altimina de 30-50
micras y una presion de aire de 4.2 - 7 kg/cm?(60-100 PSI); de dos a tres
segundos por cm? sera suficiente para quitar el brillo y dejar un acabado mate.

2) Limpieza ultrasénica
Limpie la superficie de restauraciéon en una unidad ultrasénica
durante 2 minutos.

[PRECAUCION]
Si la superficie adherente esta contaminada con saliva o sangre
después de la limpieza ultrasénica, limpie la superficie adherente en
la unidad ultrasénica usando un detergente neutro y luego lavela
durante un minuto con agua del grifo.

3. Porcelana y restauracién composite polimerizada
(inlays, onlays y coronas)
1) Chorreo
Chorree la superficie de restauracion utilizando particulas de
alumina de 30-50 micras a baja presion. (1-2 kg/cm? (14-28 PSI))
2) Grabado con 4cido fosférico
Grabe la superficie adherente con acido fosforico.
3) Aclarado y secado
Después del grabado con &cido fosférico, aclare la superficie
adherente con agua y séquela.
4) Tratamiento de acoplamiento mediante silano
Ponga silano en la superficie adherente usando lo siguiente:
Aplicacion de una mezcla de CLEARFIL PORCELAIN BOND
ACTIVATOR y CLEARFIL SE BOND PRIMER o CLEARFIL LINERBOND
2V PRIMER o CLEARFIL PHOTO BOND o CLEARFIL NEW BOND.
[Nota]
Después de tratar la superficie de restauracién, prosiga rapidamente
con la cementacion.

[2] Tratamiento de la superficie adherente
1.Limpieza de la cavidad o de la superficie del mufién
1) Quite el agente de sellado temporal o el cemento temporal de la
superficie adherente.
2) Cuando cemente esmalte sin cortar o use puentes de adhesivos,
aplique K-ETCHANT GEL a la superficie adherente durante 10
segundos.

2.Tratamiento de la superficie adherente

1) Mezcla de preparador ED PRIMER II
Ponga una gota de liquido Ay liquido B en el disco de mezcla y
mézclelas.

2) Aplicacion de ALLOY PRIMER
Si se usa un muién de metal precioso, aplique ALLOY PRIMER a
su superficie metdlica.

[PRECAUCION]
Si la superficie adherente se contamina con saliva o sangre después de
aplicar ALLOY PRIMER, limpie la superficie adherente con un trozo de
algodén humedecido en alcohol y aplique de nuevo ALLOY PRIMER.

—

3) Aplicacién de ED PRIMER Il
Aplique ED PRIMER Il a toda la superficie adherente del diente
(esmalte y dentina) o al diente de refuerzo de resina composite o
metal, empleando para ello una punta de cepillo desechable o una
esponja, y déjelo en su lugar durante unos 30 segundos.

4) Secado
Usando una esponja o punta de papel, quite el exceso de
preparador para impedir que se acumule preparador en el canal
radicular o en las esquinas de la cavidad. Seque completamente el
preparador con una corriente suave de aire. Recuerde que la
acumulacion de preparador causara una polimerizacion rapida del
cemento adhesivo. Y no aclare tampoco.
Para impedir que salpique el preparador se recomienda secar
mientras se usa la aspiracion.

[PRECAUCION]
El preparador ED PRIMER Il debe aplicarse a toda la superficie del
diente. No lo aplique a la restauracion.

[3] Preparacion de pasta PANAVIA F 2.0
Prepare el cemento adhesivo segun el procedimiento clinico basico.
Consulte el parrafo "1. Procedimiento basico".

[4] Cementacion
1. Aplicacién de pasta mezclada a la restauracion
Aplique la pasta mezclada a la restauracion.

[PRECAUCION]
NO aplique pasta PANAVIA F 2.0 a la superficie de un diente
preparado con ED PRIMER Il porque esto acelerara el fraguado de la
pasta PANAVIA F 2.0.
2. Cementacién de la restauracion
Cemente la restauracion hasta la cavidad o el mufién. La
cementacion deberd completarse en menos de 60 segundos.
[PRECAUCION]
Cuando el cemento adhesivo entre en contacto con el ED PRIMER II,
la polimerizacién del cemento adhesivo se acelerara.

3. Eliminacion del exceso de pasta
Cualquier exceso de pasta PANAVIA F 2.0 que quede en el
margen podra quitarse con un explorador o rascador pequefio. La
restauracion puede terminarse y pulirse con piedra péomez y agua.

4. Polimerizacién a lo largo de la linea de cemento

Polimerice la pasta mezclada a lo largo de la linea de cemento

usando uno de los dos métodos siguientes.

(D Método de fotopolimerizacion
Cuando sea posible fotopolimerizar cemento adhesivo a lo largo
del margen de cemento, como inlays y onlays, fotopolimerice
cada seccion del margen de cemento durante 20 segundos
empleando la fotopolimerizacion halégena convencional (>250
mW/cm?) o LEDs de fotopolimerizacién (>160 mW/cm?). Si se
utiliza arco de plasma de fotopolimerizacién (2000 mW/cm?) o
luces halégenas de fotopolimerizacién répida (>550 mW/cm?),
cada seccién del margen de cemento podra ser curada durante
5 segundos.

[PRECAUCION]

La pasta opaca no debera fotopolimerizarse, debera dejarse

polimerizar usando OXYGUARD lI. Esta tiene poca profundidad de

polimerizacion.

@OXYGUARD I

Use OXYGUARD Il para polimerizar la pasta mezclada de la
forma siguiente:
Con una punta de cepillo desechable aplique OXYGUARD Il al
margen. Después de 3 minutos, quite el OXYGUARD Il con un
trozo de algodén y chorro de agua.

[5] Acabado
Quite mediante pulido el exceso de cemento adherido a la superficie
del diente.

3. Procedimiento estandar Il
(Indicacion 5: reconstruccion del munén)

[NOTA]
Este procedimiento se usa con un poste prefabricado y
reconstrucciéon de mufién de resina composite. Para la cementacion
de los mufiones de metal, consulte el procedimiento estandar 1.y
siga las instrucciones para el uso del poste y la resina composite.
El organigrama de abajo muestra un procedimiento tipico para la
reconstruccion del mufién.

Tratamiento de la superficie del poste
W Trate la superficie del poste como sea necesario.
Limpieza de la cavidad y preparacion del conducto radicular

W Limpie la superficie adherente y prepare la abertura del
conducto radicular.

Tratamiento de la superficie del diente

W Trate la superficie del diente con ED PRIMER II.
Preparacion del cemento adhesivo

W Aplique las cantidades necesarias de pasta y mézclelas.
Asentamiento del poste

W Aplique la pasta mezclada al poste y asiéntelo en su lugar.
Fotopolimerizacion

W Fotopolimerice el cemento adhesivo para asegurar el
poste en su lugar.

Reconstruccion con resina composite
W Acumule la resina composite para la preparacion del
mufén.
Polimerizacion y acabado de la resina composite
Polimerice la resina composite para formar un mufién.

[1] Tratamiento de la superficie del poste
1. Chorreo
Chorree el poste como sea necesario
[NOTA]
Algunos postes prefabricados no requieren chorreo. Consulte las
instrucciones para el uso del poste especifico.
2. Aplicacién de ALLOY PRIMER
Aplique ALLOY PRIMER al poste si éste es de aleaciéon de metal
precioso.

[2] Limpieza de cavidad y preparacion del canal radiculur
Quite el agente de sellado temporal de la cavidad y el material de
relleno del canal de raiz. Usando un escariador Pizo, prepare y limpie
la abertura para el canal de raiz.

[3] Tratamiento de la superficie del diente
1. Mezcla del preparador ED PRIMER I
Ponga una gota de liquido A y liquido B en el disco de mezcla y
mézclelas.

2. Aplicacién de preparador ED PRIMER II
Usando una esponja o un trozo de algodén, aplique la mezcla al
canal, la superficie de la raiz y la estructura del diente. Déjela en el
lugar durante 30 segundos.

@

Eliminacion del exceso de preparador
(también es necesario el mismo paso en el caso de los mufiones
de metal)

Usando una esponja, un trozo de algodén o punta de papel, quite
el exceso de preparador para evitar que éste se acumule en las
esquinas de las cavidades y en el interior del canal radicular.

Secado
"~ Seque el preparador con una corriente suave de aire. Para impedir
que salpique el preparador se recomienda secar mientras se usa
la aspiracion.
[PRECAUCION]
Seque completamente el preparador. Una acumulacién de
preparador en las esquinas de la cavidad o en el interior del canal
hara que la pasta mezclada se polimerice rapidamente.

[4] Preparacion de la pasta PANAVIA F 2.0
Prepare el cemento adhesivo segun el procedimiento clinico basico.
Consulte el parrafo 1. "Procedimiento basico".

[5] Asentamiento del poste
1. Aplique la pasta mezclada al poste.

[Observaciones]
La pasta mezclada se aplica al poste de metal para la cementacion.

2. Asentamiento del poste en el canal
Después de aplicar la pasta mezclada al poste, inserte el poste
rapidamente en el canal. Se recomienda vibrar ligeramente el
poste mientras lo inserta en el canal para impedir que queden
atrapadas burbujas de aire.
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[PRECAUCION]
Si van a ponerse multiples postes en un solo diente, tenga cuidado
en impedir que el exceso de cemento entre en otros conductos.

[PRECAUCION]
Nunca use una espiral "lentulo” para cargar el cemento adhesivo en
el conducto. Si el cemento adhesivo se carga en el canal usando una
jeringa de resina composite, la polimerizacion del cemento se
acelerara. El poste debe colocarse lo antes posible.

3. Distribucién del exceso de cemento
Usando una cepillo pequefio, distribuya el cemento por la corona
restante y la cabeza del poste.

4. Polimerizacion del cemento adhesivo
Fotopolimerice el cemento adhesivo o la corona restante y la
cabeza del poste durante 20 segundos mediante luces halégenas
de fotopolimerizacién convencionales (>250 mW/cm?) o LEDs de
fotopolimeracién (>160 mW/cm?). Si se utiliza arco de plasma de
fotopolimerizacién (>2000 mW/cm?) o luces halégenas de
fotopolimerizacion rapida (550 mW/cm?), cada margen de
cemento tendra que ser curado durante 5 segundos.

[NOTA]
Si resulta dificil fotopolimerizar cuando se usa cemento opaco, use la
resina compuesta de reconstruccion de mufioén.

[6] Reconstruccion con resina composite
Reconstruya con resina composite el mufién segun las instrucciones de uso.

[7] Polimerizacion y acabado de la resina composite
Después de polimerizar la resina composite, prepare el diente de refuerzo.
4. Procedimiento estandar Ill
(indicaciones 6: Restauracion de I adherida)
El organigrama de abajo muestra el procedimiento clinico estandar Ill.

Limpieza de la estructura del diente

W Limpie y prepare la cavidad de forma normal para una
restauracion de la amalgama.

Tratamiento de la superficie del diente

W Trate toda la superficie de la cavidad con preparador ED
PRIMER II.

Preparacion del cemento adhesivo

W Aplique la cantidad necesaria de cada pasta segun el
caso y mezcle las dos pastas.

Colocacion de la amalgama

W Aplique la pasta mezclada a toda la superficie de la
cavidad y ponga la amalgama en el mufién o en la cavidad.

Eliminacion del exceso de cemento
W Elimine el exceso de cemento de las dreas marginales.
Polimerizacion del cemento adhesivo

W Polimerice el cemento adhesivo en las areas marginales
usando una lampara de fotopolimerizacién o aplicando
OXYGUARD II.

Acabado
Finalizacién de la restauracion

[1] Limpieza de la estructura del diente
Limpieza de la cavidad o superficie del mufidn
Quite el material de sellado temporal o el material de cementacién
temporal de la superficie adherente.

[2] Tratamiento de la superficie del diente

Tratamiento con preparador ED PRIMER I

1) Preparacion del ED PRIMER 11
Ponga una gota de liquido A y liquido B en el disco de mezcla y
mézclelas.

2) Aplicacioén del ED PRIMER I
Aplique ED PRIMER Il a toda la superficie adherente del diente
(esmalte y dentina), metal o mufidn de resina composite,
empleando un cepillo pequefio o esponja, y déjelo en su lugar
durante unos 30 segundos.

3) Secado
Usando una esponja o punta de papel, quite el exceso de
preparacién para impedir que se acumule en las esquinas de la
cavidad. Seque completamente el preparador con una corriente
suave de aire. Recuerde que la acumulacion de preparador
causara una polimerizacién rapida del cemento adhesivo. Para
impedir que salpique el preparador se recomienda secar mientras
se usa la aspiracion.

[3] Preparacion del cemento adhesivo
Prepare el cemento adhesivo segun el procedimiento clinico basico.
Consulte el parrafo 1. "Procedimiento basico".

[4] Colocacion de la amalgama
1) Aplicacién del cemento adhesivo a la cavidad
Aplique una capa fina y uniforme de cemento adhesivo mezclado a
toda la superficie de la cavidad preparada con el ED PRIMER I,
con cuidado de no formar burbujas de aire.

[PRECAUCION]
Como el ED PRIMER Il acelera el fraguado del cemento adhesivo, el
cemento adhesivo debera aplicarse rapidamente a la cavidad
preparada.

2) Rellenado de amalgama
La amalgama triturada debera condensarse en el cemento
adhesivo sin fraguar. El grabado oclusal puede realizarse de la
forma normal.

[5] Eliminacion del exceso de cemento
Cualquier ligero exceso de pasta PANAVIA F 2.0 que quede en el
margen podra quitarse con un explorador o rascador pequefio.

[6] Polimerizacion de cemento adhesivo
Polimerice la pasta mezclada a lo largo de la linea de cemento
usando uno de los dos métodos siguientes.
(D Método de fotopolimerizacion

Cuando sea posible fotopolimerizar cemento adhesivo a lo largo
del margen de cemento, como inlays y onlays, fotopolimerice
cada seccioén del margen de cemento durante 20 segundos
empleando la fotopolimerizacién halégena convencional (>250
mW/cm?) o LEDs de fotopolimerizacién (>160 mW/cm?). Si se
utiliza arco de plasma de fotopolimerizacién (2000 mW/cm?) o
luces halégenas de fotopolimerizacion rapida (>550 mW/cm?),
cada seccion del margen de cemento podra ser curada durante
5 segundos.

[PRECAUCION]

La pasta opaca no debera fotopolimerizarse, debera dejarse

polimerizar usando OXYGUARD lI. Esta tiene poca profundidad de

polimerizacion.

@OXYGUARD I

Use OXYGUARD Il para polimerizar la pasta mezclada de la
forma siguiente:
Con una punta de cepillo desechable aplique OXYGUARD Il al
margen. Después de 3 minutos, quite el OXYGUARD Il con un
trozo de algodén y rociado de agua.

[7] Acabado
Quite mediante pulido el exceso de cemento adherido a la superficie
del diente.

[GARANTIA]
KURARAY MEDICAL INC. sustituira el producto probadamente
defectuoso. KURARAY MEDICAL INC. no acepta responsabilidades
por ninguna pérdida o dafio, bien directo, emergente o especial,
ocasionado por el uso o el uso indebido de estos productos. Antes
del uso, el usuario debe determinar si el producto es adecuado para
el fin que se le va a dar, asumiendo todos los riesgos y
responsabilidades que ello conlleve.

[NOTA]
CLEARFIL, PANAVIA y OXYGUARD son marcas registradas de
KURARAY CO., LTD.

Fabricado por

KURARAY MEDICAL INC.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan
Representante de la Unién Europea
KURARAY EUROPE GmbH

Building F821, Hoechst Industrial Park
65926 Frankfurt am Main, Germany
Tel:+49 (0)69 305 35 840 Fax:+49 (0)69 305 35 640
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DUAL CURE DENTAL ADHESIVE SYSTEM

PANAVIATS

2.0

01 97 93/42/EEC

1) Istruzioni per I'uso

. INTRODUZIONE
PANAVIA F 2.0 € un cemento a base resinosa a polimerizzazione
dual (chimica e fotoattivabile) per restauri in leghe metalliche,
composito e ceramica silanizzata.
PANAVIA F 2.0 & composto da: ED PRIMER Il , PANAVIA F 2.0
pasta, ALLOY PRIMER, e OXYGUARD II.
ED PRIMER Il contiene HEMA, 5-NMSA e MDP ed & formato dal
liquido A e dal liquido B.
PANAVIA F 2.0 pasta rilascia fluoro.
ALLOY PRIMER migliora la forza di adesione tra leghe preziose e
PANAVIA F 2.0 pasta. Non & necessaria la stagnatura.

. INDICAZIONI
PANAVIA F 2.0 & indicato per:
[1] Cementazioni di inlay, onlay, ponti e corone in lega metallica.
[2] Cementazione di inlays, onlays, corone e faccette in ceramica.
[3] Cementazione di inlay, onlay e corone in composito.
[4] Cementazione di ponti adesivi.
[5] Cementazione di perni moncone e perni prefabbricati.
[6] Restaurazioni incollate in amalgama.

[NOTA]
Scegliere la colorazione del cemento a seconda del singolo caso.

Suggerimenti sulla sulla scelta del colore

2) KETCHANT GEL 6ml
* Questa soluzione di acido fosforico viene impiegata per il
trattamento dello smalto intatto e la sgrassatura delle ceramiche.
IX. PROCEDURE CLINICHE
1. Procedura di base (uso come cemento adesivo)
[NOTA]
Usare la pasta mescolata il piu presto possibile dopo I'erogazione e la
miscelazione.

1) Estrusione delle paste

. Allineare il contrassegno del dado con la linea di riferimento del pistone
e ruotare la siringa per estrudere la necessaria quantita di pasta.
Devono essere erogate identiche quantitadi A paste e B paste.

La quantita di pasta erogata nell'ultima rotazione della siringa
potrebbe essere imprecisa. Per tale motivo si raccomanda di
scartare la siringa prima dell'uso dell'ultima porzione di prodotto.
Quantita necessaria di pasta per alcune applicazioni:

Numero di rotazioni Applicazione

wnh =

»

Mezzo giro Inlay e onlay

1 giro Corone

[NOTA]
1. Se la pasta viene dispensata ruotando il pistone di un quarto di
giro, l'indurimento del prodotto potrebbe essere compromesso.
2. Se non viene usata immediatamente, essa deve essere coperta
con la piastrina fotofiltrante.

2) Miscelazione delle A paste e B paste

Tinta per cemento | T :

Restauro P Lig t White [Opaque
Inlay, onlay, corone e ponti in lega metallica (@) (@) O
Inlay, onlay, corone e faccette in ceramica o composite| O A A
Perni preformati e perni moncone fusi in lega metallica] © (@) O
Ponti adesivi e splintaggi- anteriori A O O

- posteriori © (@) ©
Restaurazioni incollate in amalgama (@) (@) O

©:RACCOMANDATO (O: CONSIGLIATO A:SCONSIGLIATO

Ill. CONTROINDICAZIONI
[1] Pazienti con ipersensibilita ai monomeri metacrilati.
[2] Pazienti con ipersensibilita all'acetone (ALLOY PRIMER).

IV. Effetti collaterali
Qualora il primer entrasse in contatto con la mucosa, questa
potrebbe assumere una colorazione biancastra a causa del
fenomeno della coagulazione delle proteine. Si tratta di un fenomeno
temporaneo che scompare nell'arco di pochi giorni.

V. Incompatibilita

[1] usare prodotti a base di eugenolo per la protezione pulpare e il
sigillo temporaneo perché questi possono interferire sul processo
di polimerizzazione.

[2] Non usare emostatici contenenti composti del ferro, in quanto
potrebbero influenzare il potere adesivo, ed inoltre gli ioni residui
potrebbero causare discolorazioni sia sul bordo che sulla gengiva
circostante.

[3] Non usare la pasta PANAVIA F 2.0 assieme alla pasta PANAVIA
F, altrementi la pasta miscelata non polimerizzera completamente
con la fotopolimerizzazione.

VI. PRECAUZIONI
Norme di sicurezza
. Qualora si manifest; ipersensibilita (p. es. eruzioni cutanee o
dermatiti) in seguito al contatto con il prodotto, interrompere
immediatamente l'uso del prodotto stesso e consultare un medico.
Si raccomanda di indossare guanti e/o di adottare appropriate
misure protettive ad evitare fenomeni di ipersensibilitaai monomeri
metacrilati, acetone o acido.
Prestare attenzione onde evitare che il prodotto entri in contatto con la
cute o gli occhi. Prima di usare il prodotto, coprire gli occhi del paziente
con una salvietta per proteggerli da eventuali schizzi di materiale.
Qualora il prodotto entrasse in contatto con la pelle, procedere
come segue:
<Se il prodotto entra in contatto con gli occhi>
Lavare immediatamente gli occhi con abbondante acqua e
consultare un medico.
<Se il prodotto entra in contatto con la cute>
Asportare immediatamente il prodotto con un batuffolo di cotone
imbevuto di alcool o con una garza, e lavare poi con abbondante
acqua.
Prestare particolare attenzione onde evitare che il paziente
deglutisca accidentalmente il prodotto.
Nel caso in cui il paziente o |'operatore si senta male in seguito
all'inalazione di vapori di acetone (contenuto nel prodotto), &
necessario che la persona colpita si riposi in un luogo all'aria fresca.
Tutte le aree di esposizione pulpare devono essere rivestite con un
materiale indurente a base di idrossido di calcio. Non usare
prodotti a base di eugenolo.
. Qualora vengano impiegati perni preformati in acciaio, questi non
devono venire a contatto con il restauro in lega metallica. Ricoprire
il perno con un composito.
Evitare di guardare direttamente la luce della lampada durante la
polimerizzazione del prodotto.
Tenere il prodotto al di fuori della portata dei bambini.

. Precauzioni per I'uso
PANAVIA F 2.0 polimerizza con un fotopolimerizzatore dentale
(lunghezza d'onda irradiante : 400-515nm). Usare una piastrina
fotofiltrante per riparare il materiale dall'esposizione a una lampada
asciatica o luce naturale (luce solare proveniente da finestre).
. Assicurarsi che |'ugello monouso o I'estremita del pennellino
monouso siano inseriti correttamente ad evitare che il paziente li
deglutisca.
Dopo aver posizionato il restauro sul dente, il cemento potrebbe
polimerizzare a causa dell'esposizione alla luce della lampada. Si
raccomanda di evitare di ravvicinare troppo al paziente la luce.

. Precauzioni per la conservazione

Non usare dopo la data di scadenza. Si raccomanda di fare
attenzione alla data di scadenza sovrastampata sull'esterno della
confezione.

. ALLOY PRIMER ¢ infiammabile. Tenere lontano da fiamme.

. Il prodotto deve essere conservato in frigorifero (2-8°C/36-46°F) e
lasciato a temperatura ambiente prima dell'uso.

ALLOY PRIMER deve essere conservato a 2-25°C/36-77°F
quando non utilizzato.

Conservare al riparo da fonti di calore o dalla luce solare diretta.
1l flacone e la siringa devono essere chiusi immediatamente dopo
I'erogazione del prodotto. Cid previene I'evaporazione delle
sostanze volatili.

VIl. COMPONENTI DEL KIT
PANAVIA F 2.0 comprende i seguenti componenti disponibili anche
come ricambi.

1) ED PRIMER Il (primer adesivo) Liquido A (4 ml), Liquido B (4 ml)
* Non & necessario eseguire il lavaggio dopo I'applicazione, ed il
primer deve essere lasciato nella zona.

2) PANAVIA F 2.0 PASTA A paste (2,3 ml), B paste (2,3 ml)
* La B paste & disponibile in quattro colori: TC, LIGHT, WHITE e
OPAQUE.

3) ALLOY PRIMER 1 ml (il flacone di ricambio contiene 5 ml)

* PRIMER adesivo per leghe metalliche che garantisce una elevata
forza di adesione a leghe metalliche preziose e non.

* Aumenta |'adesione di PANAVIA F 2.0 alle leghe metalliche preziose.

4) OXYGUARD Il 6ml
* Questo agente isolante dall'ossigeno, garantisce la
polimerizzazione di PANAVIA F 2.0 Pasta.

5) Accessori
Piastra di miscelazione, spatola, carta di miscelazione, manico per
il pennellino, punte del pennellino monouso, ugello monouso,
piastrina fotofiltrante.

Viil. PRODOTTI CORRELATI
| seguenti prodotti sono necessari per le procedure specifiche.

1) CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR 4 ml

* Agente silanizzante. La miscelazione con CLEARFIL SE BOND
PRIMER o CLEARFIL LINER BOND 2V PRIMER o CLEARFIL
NEWBOND o CLEARFIL PHOTO BOND migliora la forza di
adesione alla ceramica o al composito prepolimerizzato.
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Mescolare le A paste e B paste per almeno 20 secondi. Prima
dell'uso assicurarsi che non vi sia umidita sulla piastra di
miscelazione o sulla spatola; la presenza di acqua potrebbe
abbreviare il tempo di lavorazione della pasta miscelata.

[ATTENZIONE]
1. Una miscelazione insufficiente potrebbe modificare il tempo di
lavorazione della pasta miscelata.
2. La pasta deve essere usata entro 3 minuti dalla miscelazione.

[NOTE]
| tempi di lavorazione di PANAVIA F 2.0 pasta compresi fra il
momento dell'estrusione e il completamento della cementazione sono:

Tempi di lavorazione di PANAVIA F 2.0

. . Tempo di
Fase di lavorazione lavorazione
1.| Estrusione delle paste 15 min
(ruotando la siringa lo stesso numero di giri) i
2.| Miscelazione delle paste (per 20 secondi) 3 min.
3. | Posizionamento del restauro sotto pressione __ ___| _ 60sec. |
+++In caso di canale radicolare 40 sec.
4.| Fotoattivazione
---Alogena convenzionale, LED ™' 20 sec.
Applicazione di OXYGUARD Il 3 min.

Intensita della luce di fotopolimerizzatori approvati (400~500nm)
*1) Alogena convenzionale (>250mW/cm?), LED (>160mW/cm?)
*2) Arco al plasma (>2000mW/cm?), alogena rapida (>550mW/cm?)

2. Procedura standard | (indicazioni da 1 a 4: per cementazione)
Lo schema seguente illustra le procedure cliniche standard I.

Trattamento della superficie del restauro
W Trattare la superficie del restauro
Pulizia del dente pilastro e della cavita

W Pulire la superficie di adesione per preparare per la
cementazione

Trattamento della superficie del dente

W Trattare la superficie del dente pilastro o l'intera superficie
della cavita con ED PRIMER Il .
* Se il pilastro € in lega metallica preziosa, si deve prima
applicare ALLOY PRIMER.

Preparazione del cemento adesivo
W Estrudere e miscelare la quantita necessaria di ciascuna pasta.
Posizionamento del restauro

W Applicare la miscela della pasta al restauro e posizionare
il restauro sul pilastro o nella cavita.

Rimozione del cemento in eccesso
W Rimuovere il cemento in eccesso sui margini
Polimerizzazione del cemento adesivo

W Polimerizzare il cemento adesivo sui margini usando una
lampada polimerizzante o applicando OXYGUARD Il

Rifinitura
Rifinire e lucidare

[1] Trattamento della superficie del restauro
1. Leghe metalliche preziose (corone, ponti, inlay e onlay)
1) Sabbiatura (quando necessaria)
Sabbiare la superficie del restauro usando ossido di alluminio in
polvere (particelle di 30-50 micron) con getto d'aria a una pressione di
4,2-7 kg/cm? (60-100 PSI). Con un trattamento di 2-3 secondiper cm?
& possibile rimuovere lo strato lucido, ottenendo una supetficie opaca.

2) Pulizia a ultrasuoni
Pulire la superficie del restauro in un apparecchio a ultrasuoni per
2 minuti.

3) Applicazione di ALLOY PRIMER
Applicare un sottile strato di ALLOY PRIMER alla lega metallica
preziosa.

[ATTENZIONE]
Se dopo il trattamento con ultrasuoni la superficie di adesione rimane
contaminata con saliva o sangue, & necessario ripulirla
nell'apparecchio a ultrasuoni e lavare per un minuto in acqua corrente.

2. Leghe metalliche non preziose

1) Sabbiatura (quando necessaria).
Sabbiare la superficie del restauro usando ossido di alluminio in
polvere (particelle di 30-50 micron) con getto d'aria a una pressione di
4,2-7 kg/ecm? (60-100 PSI). Con un trattamento di 2-3 secondi per cm?
& possibile rimuovere lo strato lucido, ottenendo una superficie opaca.

2) Pulizia a ultrasuoni
Pulire la superficie del restauro in un apparecchio a ultrasuoni per
2 minuti.

[ATTENZIONE]

Se dopo il trattamento con ultrasuoni la superficie di adesione rimane

contaminata con saliva o sangue, & necessario ripulirla

nell'apparecchio a ultrasuoni e lavare per un minuto in acqua corrente.

3. Restauri in ceramica e in composito prepolimerizzato (inlay, onlay,
corone e faccette)

1) Sabbiatura
Sabbiare la superficie del restauro usando ossido di alluminio
(particelle di 30-50 micron) con getto d'aria a bassa pressione.(1-
2kg/cm? (14-28 PSI))

2) Mordenzatura con acido fosforico
Mordenzare la superficie del restauro con acido fosforico.

3) Lavaggio e asciugatura
Dopo aver mordenzato con acido fosforico, lavare con acqua e
asciugare la superficie del restauro.

4) Trattamento di silanizzazione
Silanizzare la superficie di adesione applicando una miscela dei
seguenti prodotti:
CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR e CLEARFIL SE
BOND PRIMER o CLEARFIL LINER BOND 2V PRIMER o
CLEARFIL PHOTO BOND o CLEARFIL NEW BOND.

[NOTA]
Dopo aver trattato la superficie, eseguire velocemente la cementazione.

[2] Trattamento delle superfici di adesione
1.Pulizia della superficie della cavita o del dente pilastro
1) Rimuovere il sigillante o il cemento provvisorio.
2) In caso di cementazione su smalto non preparato o cementazione
di ponti adesivi o ricostruzioni estetiche in porcellana, applicare K-
ETCHANT GEL per 10 secondi.

2.Trattamento della superficie di adesione

1) Miscelazione di ED PRIMER II
Erogare una goccia di ciascun liquido (A e B) nella piastra di
miscelazione e mescolare.

2) Applicazione di ALLOY PRIMER
Se si impiega un elemento in lega preziosa, applicare sulla
superficie ALLOY PRIMER.

[ATTENZIONE]
Se dopo I'applicazione di ALLOY PRIMER la superficie di adesione
venisse contaminata con saliva o sangue, pulire con un batuffolo di
cotone imbevuto di alcol e applicare di nuovo ALLOY PRIMER.

3) Applicazione di ED PRIMER Il
Applicare ED PRIMER Il su smalto e dentina osul dente pilastro in
lega metallica o composito con la punta di un pennellino o con una
spugnetta monouso e lasciare in loco per 30 secondi.

4) Asciugatura
Usando una spugnetta o un cono di carta, rimuovere I'eccesso di
primer per prevenire il ristagno di primer nel canale radicolare o
negli spigoli della cavita. Asciugare il primer completamente con un
delicato getto d'aria. Il primer in eccesso pud causare una rapida
polimerizzazione del cemento adesivo. Non lavare.
Per evitare che il primer schizzi si consiglia di asciugare usando
I'aspiratore.

[ATTENZIONE]
ED PRIMER Il deve essere applicato sull'intera superficie del dente.
Non applicare sul restauro.

[3] Preparazione PANAVIA F 2.0 pasta
Preparare il cemento adesivo conformemente alla procedura clinica
di base. Vedi paragrafo 1: "Procedura di base".

[4] Cementazione
1. Applicazione della pasta miscelata al restauro
Applicare la pasta miscelata al restauro.

[ATTENZIONE]
NON applicare PANAVIA F 2.0 pasta alla superficie trattata con ED
PRIMER Il , in quanto cid accelererebbe l'indurimento di PANAVIA F
2.0 pasta.
2. Cementazione del restauro
Cementare il restauro nella cavita o sul dente pilastro. L'operazione
di cementazione deve essere portata a termine entro 60 secondi.
[ATTENZIONE]
Il contatto del cemento adesivo con ED PRIMER Il accelera la
polimerizzazione del cemento adesivo.

3. Rimozione dell'eccesso di pasta
L'eccesso di pasta PANAVIA F 2.0 che rimane sul margine pud
essere rimosso con una sonda o un piccolo scaler. Il restauro pud
essere rifinito e lucidato con pomice e acqua.

4. Polimerizzazione del bordo di cemento

Polimerizzare la pasta miscelata lungo il bordo esposto, usando

uno dei due metodi seguenti:

(D Fotopolimerizzazione
Quando & possibile fotopolimerizzare il cemento adesivo lungo il
bordo esposto, come ad esempio inlay e onlay, occorre
fotopolimerizzare ogni settore del bordo di cemento per 20
secondi con luci alogene polimerizzanti convenzionali
(>250mW/cm?) oppure luci polimerizzanti LED (>160mW/cm?).
Se per la fotopolimerizzazione vengono utilizzate luci
polimerizzanti ad arco al plasma (>2000mW/cm?) o luci alogene
rapide (>5650mW/cm?), ogni sezione del bordo del cemento pud
essere trattata per 5 secondi.

[ATTENZIONE]
La pasta di PANAVIA F 2.0 OPAQUE (a bassa profondita di
polimerizzazione) non puo essere fotoattivata ma deve essere
polimerizzata con OXYGUARD II.
(@OXYGUARD I
Applicare OXYGUARD Il sul margine usando la punta di un
pennellino monouso. Dopo 3 minuti, rimuovere OXYGUARD II
con un rullo di cotone e lavare con acqua.
[5] Rifinitura
Rimuovere il cemento in eccesso e lucidare.

3. Procedura standard Il (indicazione 5: ricostruzione del moncone)

[NOTA]
Schema per la cementazione di perni preformati e monconi
composito. Per la cementazione di perni moncone in lega metallica
vedi procedura 1 e istruzioni per l'uso del perno e del composito.
Lo schema che segue illustra la procedura standard per ricostruzioni
di monconi.

Trattamento della superficie del perno
W Trattare la superficie del perno a seconda delle necessita
Pulizia della cavita e preparazione dell'imbocco del canale radicolare

W Pulire la superficie di adesione e preparare l'imbocco del
canale radicolare

Trattamento della superficie del dente

W Trattare la superficie con ED PRIMER II
Preparazione del cemento adesivo

W Estrudere e mescolare le necessarie quantita delle due paste
Posizionamento del perno

W Applicare la pasta miscelata sul perno e posizionarlo
Fotopolimerizzazione

W Fotopolimerizzare il cemento adesivo per assicurare il
perno al posto.

Ricostruzione in composito
W Applicare il composito per preparare il pilastro
Polimerizzazione e rifinitura del composito
Polimerizzare

[1] Trattamento della superficie del perno
Se necessario sabbiare il perno.

[NOTA]
Alcuni perni preformati non richiedono alcuna sabbiatura. Per l'uso
del perno specifico, riferirsi alle istruzioni per I'uso del prodotto.

2. Applicazione di ALLOY PRIMER
Se il perno ¢ in lega preziosa, applicare prima ALLOY PRIMER.

[2] Pulizia della cavita e preparazione del canale radicolare
Rimuovere il sigillante dalla cavita ed eliminare il cemento radicolare.
Preparare e pulire I'imbocco per il canale radicolare con l'uso di un
alesatore Pizo.

[3] Trattamento della superficie del dente
1. Miscelazione di ED PRIMER Il

Miscelare una goccia di ciascun componente (liquido A e liquido B).

. Applicazione di ED PRIMER |1
Con l'uso di una spugnetta o di un batuffolo applicato su un
alesatore applicare la miscela nel canale radicolare, sulla superficie
radicolare e sulle strutture dentarie. Lasciare agire per 30 secondi.

Rimozione dell'eccesso di primer (lo stesso passaggio deve essere
effettuato anche in caso di perni moncone in lega metallica)
Usando una spugnetta, un batuffolo applicato su un alesatore o un
cono di carta, rimuovere l'eccesso di primer per evitare che questo si
accumuli negli spigoli della cavita e all'interno del canale radicolare.
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. Asciugatura
Asciugare il primer con un delicato getto d'aria. Si raccomanda di
asciugare usando un aspiratore per evitare che il primer schizzi.

[ATTENZIONE]
Asciugare il primer completamente. L'eccesso di primer negli angoli
della cavita o all'interno del canale radicolare pud provocare una
rapida polimerizzazione della pasta miscelata.

[4] Preparazione di PANAVIA F 2.0 pasta
Preparare il cemento adesivo secondo quanto descritto nella
procedura clinica di base. Vedi paragrafo 1: "Procedura di base".

[5] Posizionamento del perno
1. Applicazione della pasta miscelata al perno

[Note]
La pasta miscelata viene applicata al perno in metallo per la cementazione.

2. Posizionamento del perno nel canale radicolare
Dopo aver applicato la pasta miscelata al perno, inserire
rapidamente quest'ultimo nella cavita radicolare. Durante
l'inserimento del perno nel canale radicolare si consiglia di
sottoporre il perno stesso a minimi movimenti oscillatori per evitare
l'inclusione di bolle d'aria.

[ATTENZIONE]
Qualora debbano essere adattati diversi perni a un singolo dente,
occorre fare particolare attenzione per evitare che il cemento in
eccesso occluda gli altri canali radicolari.

[ATTENZIONE]
Non usare mai un lentulo per applicare il cemento adesivo nel canale
radicolare. L'applicazione del cemento adesivo nel canale radicolare
mediante una siringa accelera la polimerizzazione del cemento.
E necessario posizionare il perno il piti rapidamente possibile.

3. Stesura del cemento in eccesso
Con un pennellino distribuire il cemento in eccesso sulla zona
coronale e sulla testa testa del perno.

»

Polimerizzazione del cemento adesivo
Polimerizzare il cemento adesivo sulla corona rimanente e sulla
testa del perno per 20 secondi, con luci alogene polimerizzanti
convenzionali (>250mW/cm?) o luci LED polimerizzanti
(>160mW/cm?). Se vengono utilizzate luci polimerizzanti ad arco al
plasma (>2000mW/cm?) o luci alogene rapide (>550mW/cm2), ogni
bordo del cemento deve essere trattato per 5 secondi.
[NOTA]
In caso di difficolta di polimerizzazione o di impiego di PANAVIA F
2.0 OPAQUE, si consiglia di ricostruire immediatamente il moncone.
[6] Ricostruzione in composito
Applicare il composito da ricostruzione seguendone le istruzioni per
l'uso e costruire il dente pilastro.
[7] Polimerizzazione e rifinitura del composito
Dopo aver polimerizzato, modellare il moncone.
4. Proced tandard (indicazione 6: rest: joni incollate in I )
Lo schema che segue illustra la procedura clinica standard IlI.

Pulizia del dente

W Pulire e preparare la cavitasecondo la consueta tecnica
usata peri restauri in amalgama

Trattamento della superficie del dente
W Trattare l'intera superficie cavitaria con ED PRIMER I
Preparazione del cemento adesivo

W Estrudere una appropriata quantita di ciascuna pasta e
miscelare

Posizionamento dell'amalgama

W Applicare la pasta miscelata ed eseguire |'otturazione in
amalgama

Rimozione del cemento in eccesso
W Rimuovere il cemento in eccesso presente sui margini
BI Helvetica BoldOblique

W Polimerizzare il cemento sui margini con una lampada
fotopolimerizzante o applicando OXYGUARD |1

Rifinitura
Rifinire il restauro

[1] Pulizia della cavita
della cavita o della superficie del pilastro
Rimuovere il materiale sigillante provvisorio o il materiale di
cementazione provvisorio dalla superficie di adesione.

[2] Trattamento della superficie del dente

Trattamento con ED PRIMER I

1) Preparazione di ED PRIMER II
Erogare una goccia di ciascun componente (Liquido A e Liquido B)
sulla piastra di miscelazione e mescolare accuratamente.

2) Applicazione del ED PRIMER Il
Con un pennellino o una spugnetta applicare ED PRIMER Il su
smalto e dentina e sul pilastro in metallo o in composito, lasciando
agire per 30 secondi.

3) Asciugatura
Usando una spugnetta o un cono di carta, rimuovere il primer in
eccesso, al fine di evitare che ristagni nei canali radicolari o negli
angoli della cavita. Asciugare il primer completamente usando un
delicato getto d'aria. 11 primer in eccesso puo provocare una rapida
polimerizzazione del cemento adesivo. Per evitare che il primer
schizzi si consiglia di asciugare usando |'aspiratore.

[3] Preparazione del cemento adesivo
Preparare il cemento adesivo secondo quanto descritto nella
procedura clinica di base. Vedi paragrafo 1: "Procedura di base".

[4] Posizionamento dell'amalgama
1) Applicazione del cemento adesivo nella cavita nella cavita trattata
con ED PRIMER Il uno strato sottile e omogeneo di cemento
adesivo miscelato, facendo particolare attenzione ad evitare
l'inclusione di bolle d'aria.

[ATTENZIONE]
Dato che ED PRIMER Il accelera l'indurimento del cemento adesivo,
quest'ultimo deve essere applicato rapidamente nella cavita
pretrattata con il primer.

2) Riempimento in amalgama
L'amalgama vibrata deve essere condensata sul cemento adesivo
non ancora indurito.
La modellazione occlusale deve essere portata a termine secondo
la consueta procedura.

[5] Rimozione del cemento in eccesso
Qualsiasi eccesso di PANAVIA F 2.0 pasta rimasto sul margine pud
essere rimosso con una sonda o un piccolo scaler.
[6] Polimerizzazione del cemento adesivo
Polimerizzare la pasta miscelata lungo il bordo esposto, usando uno
dei due metodi seguenti:
(@ Fotopolimerizzazione
Quando ¢ possibile fotopolimerizzare il cemento adesivo lungo il
bordo esposto, come ad esempio inlay e onlay, occorre
fotopolimerizzare ogni settore del bordo di cemento per 20
secondi con luci alogene polimerizzanti convenzionali
(>250mW/cm?) oppure luci polimerizzanti LED (>160mW/cm?). Se
per la fotopolimerizzazione vengono utilizzate luci polimerizzanti
ad arco al plasma (>2000mW/cm?) o luci alogene rapide
(>550mW/cm?), ogni sezione del bordo del cemento puo essere
trattata per 5 secondi.

[ATTENZIONE]
La pasta di PANAVIA F 2.0 OPAQUE (a bassa profondita di
polimerizzazione) non puo essere fotoattivata ma deve essere
polimerizzata con OXYGUARD II.
@OXYGUARD II
Applicare OXYGUARD Il sul margine usando la punta di un
pennellino monouso. Dopo 3 minuti, imuovere OXYGUARD II
con un rullo di cotone e lavare con acqua.
[7] Rifinitura
Rimuovere il cemento in eccesso e lucidare.
[Garanzia]
KURARAY MEDICAL INC. sostituira qualsiasi prodotto che si rivelera
difettoso. KURARAY MEDICAL INC. non si assume alcuna
responsabilita per perdita o danni diretti, conseguenti o particolari,
causati dall'applicazione, dall'utilizzo o dall'incapacita a utilizzare
questi prodotti. Prima di utilizzare i prodotti, I'utente deve verificare
che gli stessi siano adatti all'uso che ne intende fare, assumendosi
tutti irischi e le responsabilita che ne conseguono.

[NOTA]
CLEARFIL, PANAVIA e OXYGUARD sono marchi registrati di
KURARAY CO., LTD.

Prodotto da

KURARAY MEDICAL INC.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan
Rappresentanza Unione Europea

KURARAY EUROPE GmbH

Building F821, Hoechst Industrial Park
65926 Frankfurt am Main, Germany
Tel:+49 (0)69 305 35 840 Fax:+49 (0)69 305 35 640

—

@ Gebruiksaanwijzing

. INLEIDING
PANAVIA F 2.0 is een dual-curing (chemisch- en licht-uithardend)
composietcement voor metalen, composiet- en porseleinen
restauraties.
PANAVIA F 2.0 bestaat uit ED PRIMER Il, PANAVIA F 2.0-pasta,
ALLOY PRIMER en OXYGUARD II.
ED PRIMER Il bevat HEMA en 5-NMSA alsmede MDP, en bestaat uit
vloeistof A en vloeistof B.
PANAVIA F 2.0-pasta geeft fluoride af.
ALLOY PRIMER verbetert de hechtsterkte tussen
edelmetaallegeringen en PANAVIA F 2.0-pasta. Vertinnen is niet
nodig.

. INDICATIES
PANAVIA F 2.0 is voor de volgende toepassingen geindiceerd:
[1] Het cementeren van metalen kronen en bruggen, inlays en onlays.
[2] Het cementeren van porseleinen kronen, inlays , onlays en
veneers.
[3] Het cementeren van composietkronen, -inlays en -onlays.
[4] Het cementeren van adhesiebruggen.
[5] Het cementeren van stompopbouwen en wortelkanaalstiften.
[6] Bij gebruik van "bonded" amalgaam.

[NB]

Gebruik per geval de geschikte cementkleuren.

Cementkleuren en toepasselijke voorbeelden

Cementkleur | TC, ;
Restauratie Light White |Opaque

Metalen in- en onlays, kronen en bruggen (@) (@) O

Porseleinen of composiet, in-en onlays en

kronen en veneers o & &
Prefab stiften en gegoten metalen

stompopbouwen O © o

Adhesiebruggen en splints - anterieur PaN O (@)

- posterieur| © © (@)

[©) ©) O

"Bonded amalgam"-restauraties

O:AANBEVOLEN (O:GESCHIKT A:NIET AANBEVOLEN

lll. CONTRA-INDICATIES
[1] Toepassing bij patiénten die overgevoelig zijn voor
methacrylaatmonomeren.
[2] Toepassing bij patiénten die overgevoelig zijn voor aceton
(ALLOY PRIMER).

IV. BWWERKINGEN.
Het slijmvlies kan als gevolg van eiwitcoagulatie witachtig verkleuren,
wanneer het met primer in contact komt. Dit is een voorbijgaand
verschijnsel, dat binnen enkele dagen verdwijnt.

V. INTERACTIES

[1] Gebruik geen eugenolhoudende materialen ter bescherming van
de pulpa of als een tijdelijke afsluiting, aangezien eugenol het
uithardingsproces vertraagt.

[2] Gebruik geen ijzerhoudende hemostatische producten, aangezien
deze producten de hechtkracht zouden kunnen verzwakken en de
ijzerhoudende iconen kunnen leiden tot verkleuring van de randen
of omliggende gingival.

[3] Gebruik de PANAVIA F 2.0 pasta niet met de PANAVIA F pasta,
daar anders de gemengde pasta niet volledig hard bij het
lichtuitharden.

VI. VOORZORGEN

1.Veiligheidsmaatregelen

. Indien er als gevolg van contact met het product enige mate van
overgevoeligheid, zoals uitslag of dermatitis optreedt, stop de
behandeling en raadpleeg een arts.

. Draag handschoenen of neem andere beschermende maatregelen
teneinde het optreden van overgevoeligheid als gevolg van contact
met methacrylaatmonomeren, aceton of zuur te voorkomen.

. Ga omzichtig te werk om te voorkomen dat het product in
aanraking komt met de huid of de ogen. Bedek de ogen van de
patiént met een handdoek om ze te beschermen tegen
rondspattend materiaal.

. Indien het product met het lichaam in contact komt, neem dan de

volgende maatregelen.

- Als het product in het oog komt: spoel het oog onmiddellijk met
een overvloedige hoeveelheid water en raadpleeg een arts.

- Als het product met de huid in aanraking komt: veeg het
onmiddellijk af met een tampon of een gaasje, bevochtigd met
alcohol, en spoel met een overvloedige hoeveelheid water.

Voorkom dat de patiént het product per ongeluk inslikt.

. Indien een patiént of gebruiker zich misselijk voelt als gevolg van

het inademen van aceton dat in het product voorkomt, laat de

betrokkene frisse lucht inademen.

Elke geopende of bijna geopende pulpa dient te worden bedekt

met een pulpa-liner. Gebruik geen eugenolhoudende materialen.

. Bij gebruik van prefab roestvrij-stalen stiften, mogen deze niet met
metalen restauraties in aanraking komen. Bedek de stift met een
composiet.

. Kijk niet direct in het uithardingslicht tijdens het uitharden van het
product.

. Bewaar het product buiten het bereik van kinderen.

. Voorzorgen bij verwerking en gebruik

PANAVIA F 2.0 polymeriseert bij tandheelkundig uithardingslicht
(straling golflengte: 400-515nm). Gebruik een lichtwerend plaatje
zodat het product niet wordt blootgesteld aan het licht van een
werklamp of natuurlijk licht (zonlicht via ramen).

. Zorg er voor dat de wegwerptuit of het wegwerpborsteltje stevig
bevestigd is om te voorkomen dat de patiént deze inslikt.

Nadat de restauratie op de tand geplaatst is, kan het cement
uitharden onder invloed van de operatielamp. Let er op dat de
operatielamp niet te dicht bij de patiént komt.

. Opslagvoorzorgen
Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum. Let op de
houdbaarheidsdatum die op de buitenkant van de verpakking
voorkomt.
. ALLOY PRIMER is brandbaar. Houd het product uit de buurt van
vuur.
. Het product dient gekoeld te worden bewaard (2-8°C/36-46°F) ;
breng het voor gebruik op kamertemperatuur.
. ALLOY PRIMER dient, wanneer niet in gebruik, te worden gekoeld
tussen 2-25°C/36-77°F.
Houd het verwijderd van extreme warmte of direct zonlicht.
De dop dient zo snel mogelijk weer op de fles of de spuit te worden
geplaatst na gebruik. Dit voorkomt verdamping van de vluchtige
inhoud.

VIl. COMPONENTEN
De volgende producten zijn noodzakelijk voor specifieke procedures.

1) ED PRIMER Il Vloeistof A 4 ml, vloeistof B 4 ml
* Niet spoelen na de behandeling en de primer dient niet te worden
verwijderd.

2) PANAVIA F 2.0-PASTA A paste 2,3 ml, B paste 2,3 ml
* B paste is verkrijgbaar in 4 kleuren: TC, LIGHT, WHITE en
OPAQUE.

3) ALLOY PRIMER 1ml_(het navulflesje bevat 5 ml)

% Deze zuurstofblokker maakt polymerisatie van de PANAVIA F 2.0
pasta mogelijk.

* Het versterkt de hechtkracht van PANAVIA F 2.0 aan edele
metalen.

4) OXYGUARD II 6 ml
* Deze zuurstofblokker maakt polymerisatie van de PANAVIA F 2.0
pasta mogelijk.

5) Toebehoren
Mengplaat, spatel, mengpapier, kleine borstelhouder,
wegwerpborsteltje, wegwerptuit, lichtafschermende plaat.
VIII. Bijbehorende PRODUCTEN
De volgende producten zijn noodzakelijk voor specifieke procedures.
1) CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR 4 ml
* Dit product bevat een silane coupling agent. Wanneer het
gemengd wordt met CLEARFIL SE BOND PRIMER of CLEARFIL
LINER BOND 2V PRIMER of CLEARFIL PHOTO BOND of
CLEARFIL NEW BOND verbetert het de hechtkracht aan
porselein of uitgehard composietmateriaal.
2) KETCHANT GEL 6 ml
* Deze fosforzuuroplossing wordt gebruikt voor de voorbehandeling
van onbeslepen tandglazuur, gepolijst composiet en porselein.
IX. KLINISCHE PROCEDURES
1. Basisprocedure
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[NB]
Breng de gemengde pasta zo snel mogelijk na het aanmaken aan.
1) Het doseren van de pasta's
1. Breng een merkteken op de doseerknop in lijn met de referentielijn
op de plunjer en draai de spuit om de benodigde hoeveelheid
pasta er uit te drukken.
. Doseer gelijke hoeveelheden van A paste en B paste.
. De hoeveelheid pasta die bij de laatste draai van de spuit wordt
gedoseerd, is wellicht niet nauwkeurig. Gooi de spuit weg zonder
het laatste beetje te gebruiken.
De benodigde hoeveelheid pasta voor enkele typische
toepassingen is als volgt:

w N

b

Aantal draaiingen van de spuit Toepassingen

Een halve slag Inlays en onlays

Een hele slag Kronen

INB]
1. Indien de spuit slechts een kwartslag wordt gedraaid, dan kan het
afbreuk doen aan de verwerking van de pasta, wanneer de pasta
uithardt.
2. Indien hij niet onmiddellijk gebruikt wordt, moet hij door een
lichtafschermende plaat worden afgedekt.

2) Het mengen van A paste en B paste

Meng A paste en B paste grondig op de mengplaat gedurende 20
seconden. Overtuig u ervan dat er geen waterdruppels op de
mengplaat en spatel zitten voordat u ze gebruikt; de aanwezigheid
van water kan de verwerkingstijd verkorten.

[opgelet]
1. De verwerkingstijd van de gemengde pasta kan variéren indien de
menging onvoldoende is.
2. De pasta gebruiken binnen 3 minuten na het mengen.

[Opmerkingen]
De verwerkingstijden van PANAVIA F 2.0, gemeten vanaf de
dosering tot aan het einde van het cementeren, zijn als volgt :

Verwerkingstijd van PANAVIA F 2.0

Verwerkingsstadium verwerkingstijd
1.| Doseren van de pasta's 15 min.
2.| Mengen van de pasta's 3 min.
(gedurende 20 seconden)
3.| Plaatsen van de restauratie 60 sec.
|~ vooreen wortelstit [~ 40sec. |
4.| Licht-uitharden
--~conventioneel halogeen, LED ™ 20 sec.
| --plasmaarc, snel halogeen 2 | 5sec. |
| OXYGUARD Il aanbrengen | 3'min. |

Lichtintensiteit van goedgekeurde hardingslampen (400~500nm)
*1) Conventioneel halogeen (>250mW/cm?), LED (>160mW/cm?)
*2) Plasma arc (>2000mW/cm?), snel halogeen (>550mW/cm?)

2. Standaardprocedure | _(voor het cementeren)

Opperviaktebehandeling van de restauratie.
v

Schoonmaken van het hechtoppervlak van de tand.
v

Tandopperviaktebehandeling.

W Behandel de oppervlakte van de tandstomp of van de
caviteit met ED PRIMER I .
* Indien de stomp van een edelmetaallegering is
vervaardigd, dient eerst ALLOY PRIMER op de
edelmetaallegering aangebracht te worden.

Bereiding van het cement.
W Doseer de benodigde hoeveelheid van elke pasta en meng.
Plaatsen van de restauratie.

W Breng de gemengde pasta op de restauratie aan en
plaats de restauratie op de aangrenzing of holte.

Verwijderen van overtollig cement.
v
Uitharden van het cement.

W Hard het cement aan de randen uit met de lamp of breng
OXYGUARD Il aan.

Afwerking van de restauratie

[1] Opperviaktebehandeling van de restauratie
1. Edele metalen (kronen, bruggen, inlays en onlays)
1) Zandstralen (zo nodig)
Zandstraal het restauratieoppervlak met behulp van
aluminiumdeeltjes van 30 - 50 micron onder een luchtdruk van 4,2
- 7 kg/cm?(60 - 100 PSI) gedurende 2-3 seconden per cm?. Dit
levert een mat opperviak op.

2) Ultrasone reiniging
Reinig het restauratieopperviak gedurende 2 minuten met
ultrasone golven.

3) Breng een dunne laag ALLOY PRIMER aan op de
edelmetaallering.

[Opmerking]
Indien het hechtoppervlak na ultrasone reiniging met speeksel of
bloed verontreinigd is, dient het met ultrasone golven en een neutraal
oplosmiddel te worden schoongemaakt. Spoel gedurende 1 minuut
met stromend water.

2. Niet-edele metalen

1) Zandstralen (zo nodig).
Zandstraal het restauratieoppervlak met behulp van
aluminiumpoeder van 30 - 50 micron onder een luchtdruk van 4,2 -
7 kg/cm?(60 - 100 PSI) gedurende 2-3 seconden per cm?. Dit levert
een mat oppervlak op.

2) Ultrasone reiniging
Reinig het restauratieoppervlak gedurende 2 minuten met
ultrasone golven.

[Opmerking]

Indien het hechtoppervlak na ultrasone reiniging met speeksel of

bloed verontreinigd is, dient het met ultrasone golven en een neutraal

oplosmiddel te worden schoongemaakt. Spoel gedurende een minuut

na met stromend water na.

3. Porselein en uitgeharde composietrestauratie
(inlays, onlays, kronen en veneers)

1) Zandstralen
Zandstraal het restauratieopperviak met behulp van
aluminiumdeeltjes van 30 - 50 micron onder een lage luchtdruk. (1
- 2 kg/cm? (14 - 28 PSI))

2) Etsen met fosforzuur
Ets het hechtoppervlak met fosforzuur.

3) Spoelen en drogen
Spoel na het etsen met water en drogen.

4) Hechtingsbehandeling met behulp van silaan
Silaneer het hechtoppervlak met een mengsel van CLEARFIL
PORCELAIN BOND ACTIVATOR en CLEARFIL SE BOND
PRIMER of CLEARFIL LINER BOND 2V PRIMER of CLEARFIL
PHOTO BOND of CLEARFIL NEW BOND.

[NB]
Ga na het behandelen van het restauratieopperviak snel verder met
het cementeren.

[2] Behandeling van het hechtopperviak
1.Het schoonmaken van de caviteit of de stomp
1) Verwijder het eventuele tijdelijke cement van het hechtopperviak.
2) Bij onbeslepen glazuur, bij etsbruggen of porselein veneerlagen,
moet K ETCHANT GEL gedurende 10 seconden op het
hechtoppervlak aangebracht worden.

2.Behandeling van het hechtoppervlak

1) Het mengen van ED PRIMER I
Doseer elk een druppel van zowel Liquid A als Liquid B in het
mengschaaltje en meng deze.

2) Het aanbrengen van ALLOY PRIMER
Bij een edelmetalen stomp, dient ALLOY PRIMER op het metalen
oppervlak aangebracht te worden.
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[Opmerking]

Indien het hechtoppervlak, nadat ALLOY PRIMER is aangebracht,

verontreinigd is met speeksel of bloed, dient men het hechtopperviak

schoon te maken met een met alcohol bevochtigde katoenen tampon.

Breng daarna opnieuw ALLOY PRIMER aan.

3) Het aanbrengen van ED PRIMER I
Breng ED PRIMER Il aan op het gehele oppervlak van de
tandstructuur (glazuur en dentine) of van de stomp (metaal of
composiet) met behulp van een wegwerpborsteltje of sponsje en
wacht 30 seconden.

4) Het drogen
Verwijder overtollige primer met behulp van een sponsije of een
papierpunt om te voorkomen dat zich primer in het wortelkanaal of
in hoekjes van de caviteit ophoopt. Blaas de primer volledig droog.
Vergeet niet dat opgehoopte primer een snelle polymerisatie van
het cement veroorzaakt. Niet naspoelen.
Om te voorkomen dat de primer zich uitspreidt, is het een goede
gewoonte om zuigend te drogen.

[Opmerking]
ED PRIMER Il dient te worden aangebracht op de tandstructuur.
Breng geen primer aan op de restauratie.

[3] Prepareren van PANAVIA F 2.0 pasta
Prepareer het cement volgens de klinische basisprocedure.
Raadpleeg hiervoor paragraaf |. "basisprocedure”.

[4] Cementeren
1. Aanbrengen van de gemengde pasta op de restauratie
Breng de gemengde pasta aan op de restauratie.
[Opmerking]
Breng NIET ook nog eens PANAVIA F 2.0 aan op het met ED
PRIMER Il behandelde tandoppervlak, daar dit het uitharden van
PANAVIA F 2.0 pasta zal versnellen.

2. Cementeren van de restauratie
Cementeer de restauratie in de caviteit of op de tandstomp. Het
cementeren dient binnen 60 seconden te zijn voltooid.
[Opmerking]
Zodra het cement in aanraking komt met ED PRIMER Il , wordt de
polymerisatie van het cement versneld.

3. Verwijderen van overtollige pasta
Elke geringe overmaat aan PANAVIA F 2.0 die aan de rand
overblijft, kan met behulp van een sonde of een kleine scaler
verwijderd worden. De restauratie kan dan worden afgewerkt en
gepolijst.
4. Uitharden van de cementspleet
De pasta aan de randspleet uitharden door gebruik te maken van
een van de twee volgende methoden.
@ De lichtuitharding
Wanneer het mogelijk is om het adhesieve cement langs de
cementrand met een lamp uit te harden, zoals bij inlays en
onlays, moet ieder gedeelte van de cementrand 20 seconden
met een conventionele halogeen-uithardingslamp (>250m
W/cm?) of LED uithardingslamp (>160mW/cm?) worden gehard.
Bij gebruik van plasma uithardingslampen (>2000mW/cm?) of
snel halogeen uithardingslampen (>550mW/cm?), dient ieder
gedeelte van de cementrand 5 seconden te worden gehard.
[Opmerking]
De opake pasta mag niet door middel van licht worden uitgehard,
maar met behulp van OXYGUARD 1. Het heeft een geringe
uithardingsdiepte.
@OXYGUARD Il
Bedek de randspleet met OXYGUARD Il met behulp van een
wegwerpborsteltie. Verwijder OXYGUARD Il na 3 minuten met
een katoenen rolletje en waterspray.
[5] Afwerking
Verwijder overtollig cement bij het polijsten.

3. Standaardprocedure Il (stomp-opbouw)

[NB]
Bij gebruik van een prefab wortelkanaalstift en composiet bij een
stompbouw wordt volgend diagram gevolgd. Voor het cementeren
van metaal-opbouwen dient u standaardprocedure | te volgen. En de
gebruiksaanwijzing voor het gebruik van de wortelkanaalstift en
composiethars.

Oppervlaktebehandeling van de wortelkanaalstift, indien nodig.
v

Reinigen van de caviteit en van de opening tot het wortelkanaal.
v

Behandeling van het tandopperviak met ED PRIMER II .
v

Prepareren van het cement: neem de gewenste hoeveelheden
pasta en meng.

W Breng de gemengde pasta aan op de wortelkanaalstift en
plaats deze.

Hard het adhesieve cement onder belichting om de stift op zijn
plaats vast te zetten.

v

Breng de (foto-)core-composiet aan ter opbouw van de stomp.
v

Uitharden en afwerken.

[1] Opperviaktebehandeling van de wortelkanaalstift
1. Zandstralen
Zandstraal de stift voor zover nodig.
[NB]
Sommige prefab-stiften hoeven niet gezandstraald te worden.
Zie de Gebruiksaanwijzing voor het gebruik van de specifieke stift.

2. Breng ALLOY PRIMER aan
Breng ALLOY PRIMER aan op de wortelkanaalstift indien deze
gemaakt is van een edele metaallegering.

[2] Reinigen van de caviteit en prepareren van het wortelkanaal
Verwijder op de gebruikelijke wijze het tijdelijke vullingsmateriaal uit
de caviteit en het wortelkanaal. Prepareer en reinig de
wortelkanaalopening met een Pizo reamer.

[3] Opperviaktebehandeling van de tand
1. Mengen van ED PRIMER Il
Doseer één druppel van Liquid A en Liquid B op de mengplaat en
meng ze.

. Aanbrengen van ED PRIMER Il
Breng het mengsel met behulp van een sponsje of een
wattenstaafje aan in het wortelkanaal, op het wortelopperviak en
op de tandstructuur. Laat het daar gedurende 30 seconden
onaangeroerd.

n

@

Verwijderen van overtollige PRIMER

(ook noodzakelijk in geval van metaalkernen)

Verwijder overtollige primer met behulp van een sponsje,
wattenstaafje of papierpunt teneinde te voorkomen dat zich in de
hoeken van de caviteit en in het wortelkanaal primer ophoopt.

4. Drogen
Blaas de primer droog. Het verdient aanbeveling om de primer
zuigend te drogen om ongewenste verspreiding van de primer te
voorkomen.

[Opmerking]
Droog de primer volledig. Een ophoping van primer bij de hoeken van
de caviteit of in het wortelkanaal zal een snelle polymerisatie van de
gemengde pasta veroorzaken.

[4] Prepareren van PANAVIA F 2.0 pasta
Prepareerhet cement volgens de klinische basisprocedure. Zie
paragraaf | "Basisprocedure".

[5] Plaatsing van de wortelkanaalstift
1. Breng de gemengde pasta aan op de stift

[Opmerkingen]
Breng de gemengde pasta voor het cementeren op de metalen stift
aan.

2. Plaats de stift in het wortelkanaal
Zodra de gemengde pasta op de stift is aangebracht, dient deze
snel in het wortelkanaal te worden geplaatst. Het verdient
aanbeveling om de stift bij het inbrengen enigszins heen en weer
te bewegen om te voorkomen dat luchtbelletjes in het wortelkanaal
worden ingesloten.

[Opmerking]
Wanneer meerdere stiften in één tand worden geplaatst, moet
worden voorkomen dat overtollig cement van het ene wortelkanaal in
het andere overloopt.

[Opmerking]
Gebruik nooit de lentulo voor het aanbrengen van cement in het
wortelkanaal. Wanneer het cement in het wortelkanaal wordt
aangebracht met behulp van een spuit, wordt de polymerisatie van
het cement versneld. Het is dan noodzakelijk om de stift zo snel
mogelijk aan te brengen.

3. Verspreiden van overtollig cement
Verspreid overtollig cement over de resterende kroon en de
uitstekende top van de stift.

4. Uitharden van cement
Hard het adhesieve cement op de resterende kroon en stifttop uit
gedurende 20 seconden met conventionele halogeen
(>250mW/cm?) of LED uithardingslampen (>160mW/cm?). Bij
gebruik van plasma uithardingslampen (>2000mW/cm?) of snel
halogeen uithardingslampen (>550mW/cm?), dient ieder gedeelte
van de cementrand 5 seconden te worden gehard.

[6] Opbouw van de stomp
Bouw de composiet-stomp op volgens de gebruiksaanwijzing.
[7] Uitharden enafwerken van het core-composiet.
Na het uitharden van het composiet, de stompopbouw afwerken.
4. Standaardprocedure lll (Bonded I restauraties)
Prepareer de caviteit voor een amalgaamrestauratie.

Behandel het volledige oppervlak van de caviteit met ED PRIMER II.
v

Doseer de gewenste hoeveelheid van elke pasta PANAVIA F 2.0
naar behoefte en meng ze.

v

Breng het gemengde cement aan op het volledige opperviak van de
caviteit en plaats het amalgaam.

v
Verwijder overtollig cement langs de randen.
v

Hard het cement langs de randen uit met de lamp of door het
aanbrengen van OXYGUARD II.

A 4
Werk de restauratie af.

[1] Het prepareren van de tandstructuur
Prepareer de caviteit als per normal.
Verwijder tijdelijk afdichtingsmateriaal of tijdelijk
cementatiemateriaal van het aanhechtende oppervlak.

[2] Behandeling van het tandopperviak

Behandeling met ED PRIMER Il

1) Bereiden van ED PRIMER Il
Breng een druppel van Liquid A en Liquid B op de mengplaat en
meng ze.

2) Aanbrengen van ED PRIMER II
Breng ED PRIMER Il aan op de te cementeren oppervlakken en
wacht 30 seconden.

3) Drogen
Verwijder overtollig primer met een sponsje of een papierpunt om
ophoping van primer in de hoeken van de holte te voorkomen.
Blaas de primer volledig droog. Vergeet niet dat een ophoping van
primer de polymerisatie versnelt.
Teneinde te voorkomen dat de primer zich ongewenst verspreidt,
is het een goede gewoonte om bij het drogen af te zuigen.

[3] Prepareren van cement
Prepareerhet cement volgens de klinische basisprocedure. Zie
paragraaf | "Basisprocedure".
[4] Pl 1 van het I
1) Breng het cement in de caviteit aan
Breng een dunne, gelijkmatige laag van het cement aan op het
gehele oppervlak van de caviteit dat met ED PRIMER 11 I
behandeld is, waarbij er op gelet moet worden geen luchtbelletjes
in te sluiten.
[Opmerking]
Omdat ED PRIMER Il het uitharden van het cement versnelt, dient
men het cement snel aan te brengen.
2) Amalgaam plaatsen
Het amalgaam per normal plaatsen en condenseren op het nog
niet uitgeharde cement. De occlusale modellering op de
gebruikelijke wijze voltooien.

[5] Verwijderen van overtollig cement
Elke geringe overmaat PANAVIA F 2.0, die aan de randen
achterblijft, met behulp van een sonde of een kleine scaler
verwijderen.

[6] Uitharden van het cement
De pasta in de randspleet uitharden door gebruik te maken van een
van de navolgende methoden:
@ Lichtuitharding
Wanneer het mogelijk is om het adhesieve cement langs de
cementrand met een lamp uit te harden, zoals bij inlays en
onlays, moet ieder gedeelte van de cementrand 20 seconden
met een conventionele halogeen-uithardingslamp (>250m
W/cm?) of LED uithardingslamp (>160mW/cm?) worden gehard.
Bij gebruik van plasma uithardingslampen (>2000mW/cm?) of
snel halogeen uithardingslampen (>550mW/cm?), dient ieder
gedeelte van de cementrand 5 seconden te worden gehard.
[Opmerking]
De opake pasta mag niet met de lamp uitgehard te worden, maar
door het aanbrengen van OXYGUARD Il omwille van een geringe
uithardingsdiepte.
@OXYGUARD Il
Bedek de randspleet met OXYGUARD 1. Verwijder het na 3
minuten met behulp van een katoenen rolletje en waterspray.

[7] Afwerken
Verwijder overtollig cement door middel van polijsten.

[GARANTIE]
KURARAY MEDICAL INC. zal elk product dat aantoonbare gebreken
vertoont, vervangen. KURARAY MEDICAL INC. aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor enig(e) rechtstreeks(e), voortvioeiend(e), of
bijzonder(e) verlies of schade, dat (die) voortkomt uit toepassing van
of het gebruik van deze producten, of uit de onbekwaamhei dom
deze producten te gebruiken. Voor het gebruik moet de gebruiker de
geschiktheid van de producten voor het beoogde gebruik vaststellen
en de gebruiker aanvaardt alle risico's en aansprakelijkheid, welke
dan ook, die daarmee verband houden.

[NB]
CLEARFIL, PANAVIA en OXYGUARD zijn geregistreerde
handelsmerken van KURARAY CO., LTD.

Gefabriceerd door

KURARAY MEDICAL INC.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan
Vertegenwoordiger Europese Unie

KURARAY EUROPE GmbH

Building F821, Hoechst Industrial Park
65926 Frankfurt am Main, Germany
Tel:+49 (0)69 305 35 840 Fax:+49 (0)69 305 35 640

@ Gebrauchsanweisung

. EINFUHRUNG
PANAVIA F 2.0 ist ein dualhértendes (chemisch und mit Licht)
Zementsystem auf Kunststoffbasis fir Metall-, Misch- und
Silanisierte-Porzellankronen.
PANAVIA F 2.0 besteht aus ED PRIMER I, PANAVIA F 2.0 paste,
ALLOY PRIMER, und OXYGUARD II.
ED PRIMER Il enthalt HEMA und 5-NMSA, wie auch MDP und
besteht aus den Flissigkeiten A und B.
PANAVIA F 2.0 paste setzt Fluorid frei.
ALLOY PRIMER verbessert die Haftung zwischen
Edelmetalllegierungen und PANAVIA F 2.0 paste. Eine Zinnauflage
ist nicht erforderlich.

. INDIKATIONEN
PANAVIA F 2.0 ist fur folgende Anwendungen geeignet:
[1] Zementierung von Metallkronen und Briicken, Einlagen und Auflagen.
[2] Zementierung von Keramikkronen, Inlays, Onlays und Veneers.
[3] Zementierung von Composit-Kronen, Einlagen und Auflagen.
[4] Zementierung von Haftbricken.
[5] Zementierung von endodontischen Aufbaumaterialien und
vorgefertigter Stifte.
[6] Amalgambindung.
BEMERKUNG: Benutzen Sie die Zementschattierungen entsprechend
den individuellen Fallen.
Die Schattierungen von haftbarem Zement und die anwendbaren Félle

1) Zubereitung der Pasten

. Entfernen Sei die VerschluBkappe an dem vorderen Ende der Spritze.
. Bringen sie die Markierung auf der Schraube zur Referenzlinie auf
der Spritze und drehen Sie die Spritze, um die bendtigte
Pastenmenge zu entnehmen.

Von A paste und B paste missen gleich groBe Anteile entnommen werden.
Die wahrend der letzten Drehung an der Spritze abgegebene
Menge der Paste kann ungenau sein. Werfen Sie die Spritze
deshalb vor Verwendung der letzten Benutzung weg.

Die notwendige Pastenmenge fir eine typische Applikation ist:

Anzahl der Umdrehungen der Spritze Applikationen
Halbe Drehung Einlagen und Auflage
Drehung Kronen

rw P

o

[Bemerkung]

1. Wenn die paste nur durch eine Vierteldrehung der Schraube zubereitet
wird,kénnte aufgrund eines ungenauen Mischungsverhéltnisses die
Qualitat des Produkts minderwertig sein, nachdem die paste getrocknet ist.

2. Wenn sie nicht sofort benutzt wird, sollte sie mit einerm leichten
Abdeckteller bedeckt werden.

2) Mischen von A paste und B paste
Mischen Sie fiir 20 Sekunden gentigend A paste und B paste auf
dem Mischteller. Vergewissern Sie sich, daB sich keine Feuchtigkeit
auf dem Mischteller oder dem Spachtel befindet, bevor Sie sie
benutzen; das Vorhandensein von Wasser kdénnte die Arbeitszeit der
gemischten paste verringern.

[VORSICHT]
1. Die Arbeitszeit der gemischten paste kann variieren, wenn

ungeniigend gemischt wurde.

O:EMPFOHLEN (O:ANGEMESSEN A:NICHT EMPFOHLENE

Ill. GEGENANZEIGEN
[1] Patienten mit Allergien gegen Methacrylséureester Monomer.
[2] Patienten mit Allergien gegen Azeton (ALLOY PRIMER)

IV. NEBENWIRKUNGEN
Aufgrund einer Proteingerinnung besteht die Méglichkeit, dass sich
die Schleimhaut weiBlich féarbt, wenn sie mit der Grundierung in
Kontakt kommt. Dies ist ein zeitweiliges Phdnomen, das innerhalb
weniger Tage verschwindet.

V. UNVERTRAGLICHKEIT

[1] Benutzen Sie kein Eugenol, das Materialien fir Pulpaschutz und
zeitweilige Versiegelung enthélt, da dies den Heilungsproze3
verlangsamt.

[2] Benutzen Sie keine hemostatischen Mittel mit eisenhaltigen
Bestandteilen. Sie kénnen die Haftkraft schwéchen und es besteht
sie Gefahr, daB verbleibende Eisenionen eine Verfarbung des
Gingivarands sowie des weiteren Gingivaumfelds bewirken.

[3] Benutzen Sie die Pasten PANAVIA F 2.0 nicht zusammen mit
PANAVIA F, da die Mischung nicht vollstdnding mit Licht
ausgehartet werden kann.

VI. VORKEHRUNGEN
1.Sicherheitsvorkehrungen
1. Falls eine Uberempfindlichkeit wie Ausschlag oder Dermatitis
auftreten sollte, die auf den Kontakt mit dem Produkt zuriickzufiihren
ist, setzen Sie das Praparat ab und konsultieren Sie einen Arzt.

. Zur Verhinderung des Auftretens einer Uberempfindlichkeit, die

durch den Kontakt mit Methacrylatsdureester Monomer, Azeton

oder Saure hervorgerufen wird, tragen Sie Handschuhe oder
ergreifen Sie andere schiitzende MaBnahmen.

Seien Sie vorsichtig, und vermeiden Sie den Kontakt des Produkts

mit Haut oder Augen. Bevor Sie das Produkt benutzen, bedecken

Sie die Augen des Patienten mit einem Handtuch, um dessen

Augen vor Spritzern zu schitzen.

Sollte das Produkt in Kontakt mit dem menschlichen Kérper

kommen, fihren Sie Folgendes aus:

<Wenn das Produkt in die Augen eintritt>
Spiilen Sie das Auge sofort mit reichlich Wasser aus und
konsultieren Sie einen Arzt.

<Wenn das Produkt in Kontakt mit der Haut kommt>
Wischen Sie es sofort mit einem in Alkohol getranktem Baumwolltupfer
weg, und waschen Sie die Stelle mit reichlich Wasser aus.

Achten Sie darauf, daB der Patient das Produkt nicht versehentlich verschluckt.

. Sollten sich der Patient oder der Arzt durch das Inhalieren von

Azeton, das in diesem Produkt enthalten ist, schlecht fiihlen,

lassen Sie ihn ruhen und frische Luft einatmen.

Jede tatséchliche oder anndhernde Aussetzungszone der Pulpa

sollte mit stark abbindendem Kalzium Hydroxyd-Material bedeckt

werden. Benutzen Sie kein Eugenol-Material zum Pulpaschutz.

. Wenn Sie vorgefertigte rostfreie Stifte benutzen, sollte der Stift
nicht in Kontakt mit metallischen Restaurationen kommen.
Bedecken Sie den Stift mit Komposit.

. Vermeiden Sie es, direkt in das Licht zu sehen, wenn Sie das
Produkt aushérten.

. Bewahren Sie das Produkt auBerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Handhabung und Verfahrensvorkehrungen

PANAVIA F 2.0 polymerisiert durch sichtbares Licht -- besonders
UV-Strahlen --(Wellenlédnge: 400-515 nm). Benutzen Sie eine
lichtblockierende Platte, um das Material vor Kunstlicht bzw.
Sonnenlicht zu schiitzen.

. Vergewissern Sie sich, daB die Wegwerf-Dise oder die Wegwerf-
Birste sicher befestigt sind, damit der Patient sie nicht verschluckt.
Nachdem die Restauration auf dem Zahn angebracht ist, kann der
Zement durch das operierende Licht ausgehéartet werden. Achten Sie
darauf, daf3 das Operationslicht nicht zu nahe an den Patienten kommt.

. Lagerungsvorkehrungen

Nach dem Verfalldatum nicht benutzen. Beachten Sie das
Verfallsdatum an der AuBenseite der Packung.

ALLOY PRIMER ist entziindbar. Von offener Flamme fernhalten.
. Wenn das Produkt nicht benutzt wird, soll es im Kihlschrank
aufbewahrt werden (2-8°C/36-46°F) ; vor dem Gebrauch auf
Zimmertemperatur bringen.

ALLOY PRIMER sollte bei 2-25°C/36-77°F gelagert werden.

Vor extremer Hitze oder direktem Sonnenlicht schiitzen.

Die Flasche oder Spritze sollte ausgewechselt werden, sobald der
Kunststoff aus der Flasche oder der Spritze verbraucht wurde.
Dies beugt der Verdunstung des atherischen Inhalts vor.

VII. KIT KOMPONENTEN
PANAVIA F 2.0 enthalt die folgenden Komponenten. Sie sind als Set
oder Einzelkomponenten erhéltlich.

1) ED PRIMER Il (haftende Grundierung) Fliissigkeit A 4ml, Flussigkeit B 4ml
* Ein Ausspulen nach der Anwendung ist nicht erforderlich. Der
Primer darf nicht entfernt werden.

2) PANAVIA F 2.0 PASTE A paste 2.3ml, B paste 2.3ml
* B paste ist in 4 Farben erhéltlich: TC, LIGHT, WHITE und OPAQUE.

3) ALLOY PRIMER 1 ml (Auffuliflasche enhalt 5 ml.)

* Diese auf Metall haftende Grundierung gewahrleistet hohe
Haftung sowohl fir Edel- als auch fir Nichtedelmetalle.

% Er erhoht die Haftkraft von PANAVIA F 2.0 gegeniber Edelmetallen.

4) OXYGUARD II 6 ml
* Dieser sauerstoffblockierende Wirkstoff ermdglicht die
Polymerisation der PANAVIA F 2.0-Paste.

5) Zusatzteile
Mischteller, Spatel, Mischpapier, kleiner Pinselhalter, Wegwerf-
Pinselspitze, Wegwerf-Diise, Abdeckteller

VIIl. VERWANDTE PRODUKTE
Die folgenden Produkte sind fiir spezielle Verfahren erhaltlich.

1) CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR 4ml

* Dieses Produkt enthélt einen silanen Verbindungswirkstoff. Das
Mischen mit CLEARFIL SE BOND PRIMER oder CLEARFIL
LINER BOND 2V PRIMER oder CLEARFIL NEWBOND oder
CLEARFIL PHOTO BOND verbessert die Verbindungsstérke mit
Porzellan oder ausgehérteten Mischungen.

2) K ETCHANT GEL 6 ml
* Diese phosphorhaltige Saurelésung wird fir die Vorbehandlung
von unprépariertem Zahnschmelz und Porzellan benutzt.

IX. KLINISCHE VERFAHREN
1. Grundverfahren (Benutzung als haftender Zement)
[Bemerkung]
Benutzen Sie die gemischte Masse so schnell wie mdglich nach
Austeilen und Mischen.
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- Zementschattierung [ TC, White |Opaque 2. Die paste muBinnerhalb von 3 Minuten nach dem Mischen
Restoration Light verwendet werden.
Meitallelnlagen und Auflagen; Metallkronen und o o o [Bemerkungen]
Briicken Die Arbeitszeiten von PANAVIA F 2.0 paste von Zubereitung bis zur
Keramik-oder Compositus-inlays, Onlays, o A A Vervollstandigung der Zementierung sind :
Kronen und Veneers; Arbeitszeit von PANAVIA F 2.0
Vorgefertigte Stifte und GuBmetall-Coren O O @) Arbeitsgénge Arbeitszeit
Haftbriicken und schienen - Anterior VaN O @] 1.| Zubereitung der Pasten 15 Min.

- Posterior (@) (@) (@) (durch Drehen der Spritze bei gleicher Anzahl von Drehungen)

Gebundene Amalgamrestorationen O O O 2.| Mischen der Paste 3 Min.

(fur 20 Sekunden)

3. | Einsetzen und Andriicken der Restauration 60 Sek
| im Falle eines Wurzelkanals |~ 40 Sek. |
4.| Lichthartung
++*Herkdmmliche Halogenlampe, LED ™! 20 Sek
|~ --plasma-Lichtbogenlampe, | | 5Sek. |
Hochleistungs-Halogenlampe
| Auftragen von OXYGUARDIIT |~ 3 Min. |

Lichtintensitat von zugelassenen Aushartungslampen (400-500 nm)
*1) Herkémmliche Halogenlampe (>250 mW/cm?), LED (>160 mW/cm?)
*2) Plasma-Lichtbogenlampe (>2000 mW/cm?), Hochleistungs-
Halogenlampe (>550 mW/cm?)

2. Standardverfahren | (Indikationen 1 bis 4: fiir Zementierung)
Die FluBtabelle zeigt das klinische Standardverfahren I.

Oberfldchenbehandlung der Restauration
W Behandeln Sie die Oberflache der Restauration
Reinigung des Pfeilerzahnes und des Cavum

W Reinigen Sie die angrenzende Oberflache, um die
Zementierung vorzubereiten

Behandlung der Zahnoberfldche

W Behandeln Sie die angrenzende Zahnoberflache oder die
gesamte Oberfléche der Kavitat mit ED PRIMER Il
* Wenn der Pfeiler aus Edelmetalllegierung gefertigt ist, tragen
Sie zuerst ALLOY PRIMER auf die Edelmetalllegierung auf.

Vorbereitung des haftenden Zements

W Bereiten Sie die notwendige Menge von jeder Paste vor, jeweils
dem Fall entsprechend und vermischen Sie die beiden Pasten

Anbringen der Restauration

W Tragen Sie die Mischpaste auf die Restauration auf, und setzen
Sie dann die Restauration auf den Stitzpfeiler oder die Kavitat auf.

Entfernen von liberschiissigem Zement
W Entfernen Sie Uberschiissigen Zement an den Randgebieten
Aushiérten von haftendem Zement

W Harten Sie den haftenden Zement an den Randgebieten,
indem Sie eine Aushartelampe benutzen oder
OXYGUARD Il auftragen.

AbschluBarbeiten
Beenden Sie die Restauration mit der Politur

[1] Oberflichenbehandlung der Restauration
1. Edelmetalle (Kronen, Briicken, Inlays und Onlays)
1) Sandstrahlung (soweit nétig)
Sandstrahlen Sie die Restaurationsoberflache unter Verwendung
von 30-50 Micron Aluminiumpartikel bei einem Luftdruck von 4.2-7
kg/cm? (60-100 PSI); 2-3 Sekunden pro cm? werden den Glanz
entfernen und ein mattes Finish erzeugen.

2) Ultraschallreinigung
Reinigen Sie die Restauration in einer Ultraschalleinheit fur die
Dauer von zwei Minuten.

3) Auftragen des ALLOY PRIMER
Tragen Sie eine diinne Schicht ALLOY PRIMER auf die
Edelmetall-Legierung auf.

[VORSICHT]
Wenn die haftende Oberflache nach der Ultraschallreinigung mit
Speichel oder Blut behaftet ist, reinigen Sie die Flache in einer
Ultraschalleinheit unter Benutzung eines neutralen Reinigungsmittels.
AnschlieBend fur eine Minute unter laufendem Wasser abspulen.

2. Nichtedel-Metalle

1) Sandstrahlung (soweit nétig).
Sandstrahlen Sie die Restaurationsoberflache unter Benutzung
von 30-50 Micron Aluminiumpulver bei einem Luftdruck von 4.2-7
kg/ cm? (60-100 PSI); 2-3 Sekunden pro cm?, entfernt den Glanz
und erzeugt ein mattes Finish.

2) Ultraschallreinigung
Reinigen Sie die Restauration in einer Ultraschalleinheit fir 2 Minuten.

[VORSICHT]
Wenn die haftende Oberflache nach der Ultraschallreinigung mit
Speichel oder Blut behaftet ist, reinigen Sie sie in einer
Ultraschalleinheit unter Benutzung eines neutralen Reinigungsmittels
und spiilen Sie sie danach fir eine Minute unter laufendem Wasser ab.

3. Porzellan und ausgehértete-Komposit Restaurationen
(Inlays, Onlays, Kronen und Veneers)

1) Sandstrahlung
Sandstrahlen Sie die Restorationsoberflache unter Benutzung von
30-50 Micron Aluminiumpartikeln unter schwachem Luftdruck.

2) Atzen mit Phosphorséure
Atzen Sie die umliegende Oberflache mit Phosphorsaure.

3) Spiilen und Trocknen
Nach dem Atzen mit Phosphorséure spulen Sie die umliegende
Oberflache mit Wasser und trocknen Sie sie.

4) Kopplungsbehandlung durch Silane
Silanisieren Sie die umliegende Oberflache unter Benutzung
folgender Artikel:
Auftragen der Mischung von CLEARFIL PORCELAIN BOND
ACTIVATOR und CLEARFIL SE BOND PRIMER oder CLEARFIL
LINERBOND 2V PRIMER oder CLEARFIL PHOTO BOND oder
CLEARFIL NEW BOND.

[Bemerkung]
Nach Behandlung der Restaurationsoberflache fahren Sie rasch mit
der Zementierung fort.

[2] Behandlung der umgebenden Oberflidche

1.Reinigung der Kavitat oder der Pfeilerzahn-Oberflache

1) Entfernen zeitweiliger Abdichtungsmittel oder zeitweiliger
Zementierungsmittel von der umgebenden Oberflache.

2) Wenn Sie auf ungeschliffenem Zahnschmelz zementieren, oder
haftende Briicken oder geschichtete Keramik-Veneers benutzen,
targen Sie auf die umgebende Oberflache fiir 10 Sekunden K
ETCHANT GEL auf.

2.Behandlung der umgebenden Oberflache

1) ED PRIMER Il mischen
Bereiten Sie einen Tropfen sowohl von Flissigkeit A als auch von
Flissigkeit B im MischgefaBzu und mischen Sie.

2) ALLOY PRIMER auftragen
Wenn ein Edelmetall-Pfeilerzahn benutzt wird, tragen Sie ALLOY
PRIMER auf seine metallische Oberflache auf.

—

[VORSICHT]
Wenn die umgebende Oberflache mit Speichel oder Blut behaftet ist,
saubern Sie die umgebende Oberflache mit einem in Alkohol
getranktem Baumwolltuch und tragen ALLOY PRIMER noch einmal auf.

3) ED PRIMER Il auftragen
Tragen Sie ED PRIMER Il auf die gesamte Zahnoberflache
(Zahnschmelz und Dentin) der umgebenden Oberflache oder Metall-
oder Komposit Pfeilerzahn mit einer Wegwerf-Burstenspitze oder
einem Schwamm auf und lassen sie es 30 Sekunden lang einwirken.

4) Trocknen
Unter Benutzung einer Schwamm- oder Taschentuchspitze
entfernen Sie Uberfliissige Grundierung, um der Formation einer
Lache der Grundierung im Wurzelkanal oder an den Réndern der
Kavitéat vorzubeugen. Trocknen Sie die Grundierung mit sanftem
Luftstrom vollstdndig. Denken Sie daran, daf3 eine Lache der
Grundierung zu einer schnellen Polymerisierung des haftenden
Zements fuhren wird. Nicht ausspulen.
Um die Grundierung nicht zu beschédigen ist es vorteilhaft unter
Vakuum zu trocknen.

[VORSICHT]
ED PRIMER Il sollte auf der gesamten Oberfldche der Zahnstruktur
aufgetragen werden. Nicht auf die Restauration auftragen.

[3] Vorbereitung der PANAVIA F 2.0 Paste
Bereiten Sie den haftenden Zement dem klinischen Grundverfahren
entsprechend zu. Beziehen Sie sich auf Paragraph
1.Grundverfahren.

[4] Zementierung
1. Pastenmischung auf die Restauration auftragen
Tragen Sie die Pastenmischung auf die Restauration auf.

[VORSICHT]
PANAVIA F 2.0 paste NICHT auf die mit ED PRIMER Il behandelte
Zahnoberflache auftragen, da dies das Aushéarten der PANAVIA F 2.0
paste beschleunigen wird

2. Zementierungsrestoration
Zementieren Sie die Restauration in der Kavitat oder am Pfeilerzahn.
Die Zementierung sollte innerhalb von 60 Sekunden beendet werden.

[VORSICHT]
Wenn der haftende Zement mit ED PRIMER Il in Kontakt kommt, wird
das die Polymerisierung des haftenden Zements beschleunigen.

3. Entfernen Uberflissiger Paste
Jegliche Uberflissige PANAVIA F 2.0 paste, die an den Randern
verblieben ist, kann mit einem Explorer oder einem kleinen
Schaber entfernt werden. Die Restauration kann dann beendet,
und mit Bimsteinund Wasser poliert werden.

Aushérten der Zementlinie

Harten Sie die gemischte paste an der Zementlinie entlang, und

zwar unter Verwendung einer der folgenden zwei Methoden.

D Lichthartung:
Wenn es méglich ist, den haftenden Zement an der Zementlinie
entlang zu harten, wie bei Inlays und Onlays, lichtharten Sie jeden
Bereich der Zementlinie fur die Dauer von 20 Sekunden mit einer
herkdmmlichen Halogenlampe (>250 mW/cm?) oder einer LED-Lampe
(>160 mW/cm?). Wenn eine Plasma-Lichtbogenlampe (>2000 mW/cm?)
oder eine Hochleistungs-Halogenlampe (>550 mW/cm?) verwendet
wird, ist jeder Bereich der Zementlinie fir 5 Sekunden auszuharten.

[VORSICHT]
Die Opaque-Paste sollte nicht lichtgehértet werden, sondern unter Benutzung
von OXYGUARD Il aushérten. Sie hat eine niedrige Aushartungstiefe.
@OXYGUARD I
Benutzen Sie OXYGUARD II, um die gemischte Paste wie folgt
auszuhérten:
Mit einer Wegwerg-Burstenspitze tragen Sie OXYGUARD Il am
Rand auf. Nach drei Minuten entfernen Sie OXYGUARD Il mit
einem Baumwolltupfer unter Benutzung des Wasserstrahls.
[5] Finish
Entfernen Sie liberflissigen Zement, der an der Zahnoberflache
haftet, durch Polieren.
3. Standardverfahren Il (Indikation 5: Core-Aufbau)
[NOTE]
Dieses Verfahren eignet sich zur Benutzung bei vorverarbeiteten
Stiften und Core-Aufbauten. Fiir die Zementierung metallischer Cores,
beziehen Sie sich auf das Standardverfahren 1 und entsprechend auf
die Gebrauchsanweisungen fur Stifte und Komposite.

Das untere Ablaufdiagramm zeigt das typische Verfahren fir einen Core-Aufbau.
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Oberflichenbehandlung des Postens
W Behandeln Sie die Oberflache des Posten wie es notig erscheint
Reinigung der Kavitat und Vorbereitung vom Orificium des Wurzelkanals

W Reinigen Sie die umgebende Oberflache und bereiten Sie
die Wurzelkanal-Offnung vor

Zahnoberfldchen-Behandlung
W Behandeln Sie die Zahnoberflache mit ED PRIMER I
Vorbereitung vom haftenden Zement

W Bereiten Sie die notwendige Menge der Pasten zu und
mischen Sie sie

Anbringung des Stiftes

W Tragen Sie die gemischte Paste am Stift auf und bringen
ihn an seinen Platz

Lichthérten
W Lichthérten Sie den haftenden Zement, um den Stift zu sichern.
Aufbau des Komposits
W Bauen Sie den Komposit zur Vorbereitung des Pfeilers auf
Aushérten und Finieren des Komposits
Harten Sie den Komposit, um einen Pfeiler zu formen

[1] Oberfldchenbehandlung des Stiftes
1. Sandstrahlung
Sandstrahlen Sie den Stift wie es nétig erscheint.

[BEMERKUNG]
Einige vorgearbeite Stifte bendtigen keine Sandstrahlung. Beziehen
Sie sich bitte auf die Gebrauchsanweisung hinsichtlich des Stifts.

2. Auftragen von ALLOY PRIMER
Tragen Sie ALLOY PRIMER am Stift auf, wenn es sich um eine
Edelmetall-Legierung handelt.

[2] Reinigung der Kavitét und Vorbereitung des Wurzelkanals
Entfernen Sie das Provisorium aus der Kavitat und das Fillmaterial
aus dem Wurzelkanal. Benutzen Sie einen Peeso-Bohrer und
bereiten Sie eine Offnung fiir den Wurzelkanal vor.

[3] Zahnoberfldchen-Behandlung
1. Mischen des ED PRIMER |l
Geben Sie einen Tropfen sowohl von Flissigkeit A als auch von
Flussigkeit B auf einen Mischbehalter und mischen Sie.

2. Auftragen von ED PRIMER I
Unter Benutzung eines Schwammes oder eines Baumwolltupfers
tragen Sie die Mischung im Wurzelkanal, auf der Wurzeloberflache
und der Zahnstruktur auf. Lassen Sie sie 30 Sekunden einwirken.

3. Uberfliissige Grundierung entfernen
(im Fall von Metallcores ist der gleiche Schritt erforderlich)
Unter Verwendung eines Schwammes, Baumwolltupfers oder Papier
entfernen Sie die Uberfllissige Grundierung, um eine Lache der Grundierung
in den Randern der Kavitat und des Wurzelkanals zu vermeiden.

4. Trocknen
Trocknen Sie die Grundierung mit sanftem Luftstrom. Um eine
Zerstoérung der Grundierung zu vermeiden, ist es vorteilhaft, mit
Hilfe von Vakuum zu trocknen.

[VORSICHT]
Trocken Sie die Grundierung vollkommen. Eine Lache der Grundierung
an den Réndern der Kavitat oder innerhalb des Wurzelkanals wird eine
rasche Polymerisierung der gemischten Paste zur Folge haben.

[4] Vorbereitung der PANAVIA F 2.0 Paste
Bereiten Sie den haftenden Zement den klinischen Grundverfahren
entsprechend zu. Beziehen Sie sich auf Paragraph 1 Grundverfahren.

[5] Einsetzen des Stiftes
1. Tragen Sie die gemischte Paste auf den Stift auf.

[Bemerkungen]
Die gemischte Paste wird zur Zementiereung auf den Metallstift aufgetragen.

2. Einsetzen des Stiftes in den Wuzelkanal
Nachdem die gemischte Paste auf den Stift aufgetragen wurde, flihren
Sie ihn rasch in den Wurzelkanal ein. Es ist empfehlenswert, den Stift
leicht vibrieren zu lassen, wahrend man ihn in den Wurzelkanal
einfiihrt, um das EinschlieBen von Luftblasen zu vermeiden.

[VORSICHT]
Wenn mehrere Stifte in einem einzigen Zahn angepaft werden
mussen, seien Sie vorsichtig, damit vermieden wird, dai3
Uberschussiger Zement in andere Wurzelkanale flieBt.

[VORSICHT]
Benutzen Sie nie eine Lentulo Spirale zum Einfihren des haftenden
Zements in den Wurzelkanal. Wenn der haftende Zementmit Hilfe
einer Spritze in den Wurzelkanal eingefuhrt wird, bedingt das eine
beschleunigte Polymerisierung des Zements. Es ist notwendig, den
Stift so rasch als moglich anzupassen.
3. Verteilung von iiberschiissigem Zement
Mit Hilfe einer kleinen Burste, verteilen Sie den Uiberschiissigen
Zement Uber die verbleibende Krone und den Stiftkopf.
4. Ausharten von haftendem Zement
Lichtharten Sie den haftenden Zement auf der verbleibenden Krone und
dem Stilkopf fur 20 Sekunden mit einer herkdmmlichen Halogenlampe
(>250 mW/cm?) oder einer LED-Lampe (>160 mW/cm?). Wenn eine
Plasma-Lichtbogenlampe (>2000 mW/cm?) oder eine Hochleistungs-
Halogenlampe (>550 mW/cm?) verwendet wird, muB jeder einzelne
Zementlinienbereich fiir 5 Sekunden ausgehértet werden.
[BEMERKUNG]
Wenn das Lichthéarten bei Benutzung von Opaque-Zement schwierig
sein sollte, benutzen Sie Core Aufbau Komposite.
[6] Aufbau der Komposite
Bauen Sie die Komposite zur Vorbereitung eines Pfeilerzahns den
Gebrauchsanweisungen entsprechend auf.
[7] Hérten und Finieren der Komposite
Nachdem die Komposite gehartet wurden, bereiten Sie einen Pfeilerzahn vor.

4. Grundverfahren (Indikationen 6: Amalgam Restorationen)
Das untere Ablaufdiagramm zeigt das klinische Grundverfahren lII.

Reinigung der Zahnstruktur

W Reinigen Sie die Kavitat und bereiten Sie sie auf normale
Weise fiir eine Amalgam Restoration vor

Behandlung der Oberfldche

W Behandeln Sie die gesamte Kavitaten Oberflache mit ED
PRIMER Il

Vorbereitung des haftenden Zements

W Bereiten Sie die notwendige Menge von jeder Paste den
individuellen Anforderungen entsprechend vor, und
mischen Sie die beiden Pasten

Auflegen von Amalgam

W Tragen Sie die gemischte Paste auf die gesamte
Oberflache der Kavitat und legen Sie das pulverisierte
Amalgam in den Pfeiler oder die Kavitat

Uberschiissigen Zement entfernen

W Entfernen Sie den Uberschiissigen Zement an den
Randgebieten

Hérten des haftenden Zements

W Harten Sie den haftenden Zement an den Randern, durch
Anwendung einer Lichtharteeinheit oder durch Auftragen
von OXYGUARD Il

Finish Beenden Sie die Restauration.

[1] Reinigung der Zahnstruktur
Reinigung der Kavitét oder der Pfeileroberflache
Entfernen Sie das vorlaufig aufgetragene Abdichtmaterial bzw.
Zementierungsmaterial von der haftenden Oberflache.

[2] Behandlung der Zahnoberfldche

Behandlung mit ED PRIMER I

1) Vorbereitung von ED PRIMER |1
Bereiten Sie einen Tropfen sowohl von Flissigkeit A als auch
Flussigkeit B in einem MischgefaB vor und mischen Sie.

2) Auftragen der ED PRIMER Il Grundierung
Tragen Sie den ED PRIMER Il auf die gesamte haftende
Oberfldche (Zahnschmelz und Dentin), metallische oder Komposit-
Pfeiler mit einer kleinen Biirste oder Schwamm auf und lassen Sie
ihn 30 Sekunden einwirken.

3) Trocknen
Entfernen Sie uberschissigen Primer mit einem kleinen Schwamm
oder einer Saugpapierspitze, um zu verhindern, daB sich in den
Winkeln der Kavitat Primer ansammelt. Trocknen Sie die
Grundierung vollkommen, indem Sie mit sanftem Luftstrom
arbeiten. Denken Sie daran, daB eine Lache der Grundierung zur
schnelleren Polymerisierung des haftenden Zements filhren wird.
Um einer Zerstérung der Grundierung vorzubeugen, ist es hilfreich,
mit Hilfe von Vakuum zu trocknen.

[3] Vorbereitung des haftenden Zements
Bereiten Sie den haftenden Zement entsprechend des klinischen
Grundverfahrens vor. Beziehen Sie sich auf paragraph 1 Grundverfahren.

[4] Auflegen von Amalgam
1) Tragen Sie den haftenden Zement in die Kavitét auf
Tragen Sie eine diinne, gleichméaBige Schicht des gemischten
haftenden Zements auf die mit gehartetem ED PRIMER 11
ausgefillte Kavitaten-Oberflache auf, und achten Sie darauf, daB
keine Luft eingeschlossen wird.

[Vorsicht]
Da ED PRIMER Il das Erharten des haftenden Zements
beschleunigt, sollte der haftende Zement rasch aufgetragen werden.
2) Amalgam -Fiillung
Das pulverisierte Amalgam sollte an den haftenden Zement
angedickt werden.
Das Anpassen der Okklusion kann auf normale Weise erreicht
werden.

[5] Uberschiissigen Zement entfernen
Jeder kleinste Uberschu3 an PANAVIA F 2.0 paste, der an den Réandern
verbleibt, kann mit einem Explorer oder kleinem Schaber entfernt werden.

[6] Beizen des haftenden Zements
Hérten Sie die gemischte Paste an der Zementlinie entlang, mit Hilfe
einer der folgenden Methoden.
a) Lichtharte-Methode

Wenn es moglich ist, den haftenden Zement an der Zementlinie
entlang zu héarten, wie bei Inlays und Onlays, lichtharten Sie
jeden Bereich der Zementlinie fiir die Dauer von 20 Sekunden
mit einer herkémmlichen Halogenlampe (>250 mW/cm?) oder
einer LED-Lampe (>160 mW/cm?). Wenn eine Plasma-
Lichtbogenlampe (>2000 mW/cm?) oder eine Hochleistungs-
Halogenlampe (>550 mW/cm?) verwendet wird, ist jeder Bereich
der Zementlinie fiir 5 Sekunden auszuhérten.

[VORSICHT]
Die Opaque-Paste sollte nicht lichtgehartet werden, sondern durch
Hilfe von OXYGUARD Il ausharten. Sie besitzt eine niedrigere
Aushérttiefe.
b) OXYGUARD I
Benutzen Sie OXYGUARD Il, um die gemischte Paste wie folgt
auszuhérten: Mit einer Wegwerf-Birstenspitze tragen Sie
OXYGUARD Il an den Réndern auf. Nach drei Minuten entfernen Sie
OXYGUARD Il mit einem Baumwolltupfer mit Hilfe des Wasserstrahls.
[7] Finish
Entfernen Sie an der Zahnstruktur haftenden,berschiissigen Zement
durch Polieren.

[Garantie]
KURARAY MEDICAL INC. wird jedes Produkt, das sich als schadhaft
erweisen sollte, ersetzen. KURARAY MEDICAL INC. Gbernimmt
keine Verantwortung fur jeden Verlust oder Schaden, direkt oder als
Folge, der aus dieser Anwendung hervorgehen oder fiir die
Unféhigkeit, diese Produkte zu benutzen, enstehen sollte. Vor dem
Gebrauch soll der Benutzer die Eignung der Produkte fiir den
vorgesehenen Zweck bestimmen und der Benutzer nimmt alle
Risiken und jede Verantwortung hierfur auf sich.

[Note]
CLEARFIL, PANAVIA und OXYGUARD sind eingetragene
Warenzeichen von KURARAY CO., LTD.

Hergestellt von

KURARAY MEDICAL INC.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan
EU-Bevollméchtigter

KURARAY EUROPE GmbH

Building F821, Hoechst Industrial Park
65926 Frankfurt am Main, Germany
Tel:+49 (0)69 305 35 840 Fax:+49 (0)69 305 35 640

C485-EU02-01 05/2007
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((S) BRUKSANVISNING

I. INLEDNING
PANAVIA F 2.0 &r ett dualhérdande (kemiskt och ljus) cementsystem pa
plastbas fér metallrestaurationer och silaniserade porslinsrestaurationer
samt for blandade restaurationer.
PANAVIA F 2.0 bestar av ED PRIMER II, PANAVIA F 2.0-pasta och
OXYGUARD II.
ED PRIMER Il innehéller HEMA, 5-NMSA samt MDP och bestar av
vatskorna A och B.
PANAVIA F 2.0-pastan frigor fluorid.
ALLOY PRIMER forbattrar vidhaftningen mellan &delmetallegeringar och
PANAVIA F 2.0-pastan. Det kravs inget tennstod.

Il. INDIKATIONER
PANAVIA F 2.0 ar avsedd fér féljande tillampningar:
[1] Cementering av metallkronor och broar, inlays och onlays.
[2] Cementering av keramikkronor, inlays, onlays och skalfasader.
[3] Cementering av kompositkronor, inlays och onlays.
[4] Cementering av adhesionsbroar.
[5] Cementering av endodontiska uppbyggnadsmaterial och
fabrikstillverkade stift.
[6] Amalgambondning.

[ANMARKNING]
Anvand cementskuggningar utifrdn de individuella fallen.
Tabell: Skuggningarna fran adhesionscement och de anvandbara fallen

Cementskuggning| TC, .
Restaurering 9gning Light White |Opaque
Metallinlays och -onlays; metallkronor och broar (@) (@) O

Keramik- eller komposit-inlays, -onlays, kronor

och skalfasader

Fabrikstillverkade stift och gjutna metallstift

Adhesionsbroar och skenor Anterior
Posterior

0|o|>|0| ©

0|0|0|0| b
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Vidhaftade amalgamrestaurationer
©O: REKOMMENDERAD O: LAMPLIG A: INTE REKOMMENDERAD

Ill. KONTRAINDIKATIONER
[1] Patienter med allergi mot metakrylatmonomerer.
[2] Patienter med allergi mot aceton (ALLOY PRIMER).

IV. BIVERKNINGAR
Pa grund av en proteinkoagulering finns det mgjlighet att slemhinnan
fargas vit, om den kommer i kontakt med grunderingen. Det &r ett
6vergaende fenomen som férsvinner inom nagra fa dagar.

V. INTOLERANS

[1] Anvand inte eugenol som innehaller material for pulpaskydd och
temporér forsegling, eftersom det férlanger lakandeprocessen.

[2] Anvand inga hemostatiska medel med jarnhaltiga bestandsdelar. De
kan paverka vidhaftningen och det finns risk for att de kvarvarande
jarnjonerna fargar gingivakanten och gingivans omgivning.

[3] Anvand inte pastorna PANAVIA F 2.0 tillsammans med PANAVIA F, da
blandningen inte kan héardas fullstandigt med hjalp av ljus.

VI. FOREBYGGANDE ATGARDER
1. Sékerhetsatgérder
1. Om en éverkénslighet, som till exempel utslag eller dermatit, skulle

uppsta, som kan harledas fran kontakt med produkten, ska du sluta att

anvanda preparatet och kontakta en lakare.
. For att férhindra att en éverkanslighet, som framkallas av kontakt med
metakrylatmonomerer, aceton eller syra, uppstar, sa maste du bara
handskar eller vidta andra skyddsatgarder.
Var forsiktig och undvik att produkten kommer pa huden eller i 6gonen.
Téack dver patientens 6gon med en handduk, for att skydda dem mot
eventuella stank, innan du bérjar att anvénda produkten.
Gor s& har, om produkten anda skulle komma i kontakt med patientens kropp:
<Om produkten kommer i 6gonen>

Spola genast 6gonen med mycket vatten och konsultera en lakare.
<Om produkten kommer i kontakt med huden>

Tvétta genast bort produkten med hjalp av en i alkohol indrankt

bomulistuss och spola sedan rent stallet med mycket vatten.
Se till att patienten inte svéljer nagot av produkten av misstag.
. Skulle patienten eller lakaren ma daligt av att andas in det aceton som
finns i den har produkten, racker det att vila och fa tillgang till frisk luft.
Varje faktisk eller nara kontakt med pulpan ska tackas med ett fast
hérdande kalciumhydroxidmaterial. Anvand inget eugenolmaterial att
skydda pulpan med.
. Om du anvander fabrikstillverkade rostfria stift, sa ska du se ill att stiftet
inte kommer i kontakt med metallrestaurationer. Tack stiftet med komposit.
Undvik att titta direkt mot ljuset, medan du hardar produkten.
. Forvara produkten utom rackhall for barn.
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. Handhavande och férebyggande férfarandeatgérder

PANAVIA F 2.0 polymeriserar med hjalp av synligt hjus (vaglangd: 400

- 515 nm). Anvand en ljusblockerande platta for att skydda materialet

mot savél artificiellt som naturligt ljus.

. Forsakra dig om att engangsborsten eller engangsmunstycket ar
sékert fastsatta, sa att patienten inte svéljer dem.

. N&r restaurationen har placerats pa tanden, kan cementet hardas med hjalp

av operationsljuset. Se till att operationsljuset inte kommer fér nara patienten.
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Férebyggande étgérder infér férvaring

. Anvand inte produkten efter forfallodatumet. Beakta forfallodatumet pa
utsidan av férpackningen.

. ALLOY PRIMER ér antandligt. Hall den borta fran 6ppen eld.

. Nar produkten inte anvands, ska den forvaras i kylskap (2-8°C/36-46

°F); se till att den har rumstemperatur innan den anvands.

ALLOY PRIMER ska forvaras i 2-25°C/36-77°F nér inte anvands.

Skydda produkten mot extrem varme och direkt solsken.

. Byt flaska eller spruta, direkt efter att plast fran flaskan eller sprutan

har anvants. Det forebygger att det eteriska innehallet avdunstar.

> oon 2w

oo

VIl. SATSENS KOMPONENTER
PANAVIA F 2.0 innehaller nedanstaende komponenter. De finns att
bestélla antingen som satser eller som enskilda komponenter.
1) ED PRIMER Il (vidh&ftande grundning) vétska A 4 ml, vatska B 4 ml
* En urspolning kravs inte efter anvandningen. Primern far inte tas bort.

2) PANAVIA F 2.0-pasta A paste 2,3 ml, B paste 2,3 ml
* B paste finns i 4 farger: TC, Light, White och Opaque.

3) ALLOY PRIMER 1 ml (pafyliningsflaskan innehaller 5 ml)

* Den pa metall vidhaftande grundningen garanterar en god vidhaftning
pa saval adel- som ickeadelmetaller.

* Den okar vidhaftningen pa adelmetaller for PANAVIA F 2.0.

4) OXYGUARD I 6 ml
* Det hér syreblockerande amnet mojliggér polymerisationen av
PANAVIA F 2.0-pastan.

5) Tillbehor
* Blandningstallrik, spatel, blandningspapper, liten borsthallare, engangs
borstspets, engangs munstycke, tacktallrik.

ViIl. NARBESLAKTADE PRODUKTER
De nedanstaende produkterna finns att bestalla for sarskilda forfaranden.

1) CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR 4 ml

* Den har produkten innehaller ett silanbaserat adhesionsamne. Att blanda
med CLEARFIL SE BOND PRIMER eller CLEARFIL LINER BOND 2V
PRIMER eller CLEARFIL NEW BOND eller CLEARFIL PHOTO BOND
forbattrar vidhaftningen pa keramik eller hardade blandningar.

2) K-ETCHANT GEL 6 ml
* Den har fosforhaltiga syraldsningen anvands for férbehandling av
opreparerad tandemalj och keramik.

IX. KLINISKA FORFARANDEN
1. Grundférfarande (anvdndning som adhesionscement)

[ANMARKNING]
Anvéand den blandade massan sa snabbt som mgjligt efter uttryckningen
och blandningen.

1) Beredning av pastorna

. Placera markeringen pa skruven mot sprutans referenslinje och vrid sedan

sprutan for att ta ut den mangd pasta som behévs (minst halvt varv).

Ta lika stora andelar A paste och B paste.

. Det &r inte séket att den méngd som avges under den sista vridningen pa
sprutan &r exakt. Kasta darfor bort sprutan innan den anvands en sista gang.

. Den nddvandiga méangden pasta for en typisk applikation &r:

-
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Antalet varv pa sprutan Applikationer

Halvt varv Inlays och onlays

Helt varv Kronor

[ANMARKNING]

1. Om pastan bereds efter ett kvarts varv pa skruven, sa skulle
produktens kvalitet kunna vara mindervardig pa grund av ett oexakt
blandningsforhallande, efter att pastan har torkat.

2. Anvands den inte direkt, s& ska den tackas éver med en tacktallrik.

2) Blandning av A paste med B paste

Blanda ihop tillrackligt mycket A paste med B paste pa blandningstallriken
i 20 sekunder. Forsakra dig om att det inte finns nagon fukt pa vare sig
blandningstallriken eller spateln, innan du anvander den; vatten skulle
kunna reducera arbetstiden fér den blandade pastan.

[OBSERVERA]
1. Arbetstiden for den blandade pastan kan variera, om man inte har
blandat tillréckligt noga.
2. Pastan maste anvandas inom 3 minuter efter att den har blandats.

[ANMARKNING]
Arbetstiderna for PANAVIA F 2.0-pastan fran beredning till fullstandig
cementering ar:

Arbetstid fér PANAVIA F 2.0

Arbetsmoment Arbetstid
1.| Beredning av pastorna .
(genom att vrida sprutan samma antal varv) 15 min
2. | Blandning av pastan (i 20 sekunder) 3 min
3. | Iséttning och mottryckning av restaurationen 60 s
| vidrotkana 40s |
4. Ljushardning
---vanlig halogenlampa, LED™ 20s

Ljusintensitet fran godk&nda hardningslampor (400-500 nm)

*1) Vanlig halogenlampa (>250 mW/cm?), LED (>160 mW/cm?)

*2) Plasma-ljusbagelampa (>2000 mW/cm?), hégeffektiv halogenlampa
(>550 mW/cm?)

2. Standardférfarande | (indikation 1-4: fér cementering)
Flddestabellen visar det kliniska standardférfarandet I.

Ytbehandling av restaurationen

W Behandla restaurationens yta
Rengéring av pelartanden och cavum
W Rengér den angransande ytan for att forbereda cementeringen
Behandling av tandytan
W Behandla den angransande tandytan eller hela kavitetsytan
med ED PRIMER Il
* Om pelaren ar tillverkad av en ddelmetallegering, sa ska du
forst applicera ALLOY PRIMER pa &delmetallegeringen.
Férberedelse av adhesionscementet
W  Forbered den nédvandiga mangden av de bada pastorna
utifran de aktuella kraven och blanda sedan ihop dem
Placering av restaurationen
W  Applicera den blandade pastan pa restaurationen och placera
sedan restaurationen pa stddpelaren respektive kaviteten
Borttagning av éverskottscementet
W Ta bort dverskottscementet runt kanterna
Hérdning av adhesionscementet

W  Harda adhesionscementet pa kanterna genom att antingen
anvanda en hardningslampa eller genom att applicera
OXYGUARD I

Avslutande arbeten

Avsluta restaurationsarbetet med polityr

[1] Ytbehandling av restaurationen

1. Adelmetaller (kronor, broar, inlays och onlays)

1) Blastring (vid behov)
Blastra restaurationsytan med aluminiumpartiklar pa 30 - 50 mikron vid
ett lufttryck pa 4,2 - 7 kg/cm? (60 - 100 PSI); pa 2 - 3 sekunder per cm?
tas glansen bort och en matt yta skapas.

2) Rengoring med ultraljud
Rengér restaurationen i en ultraljudsenhet i 2 minuter.

3) Applicering av ALLOY PRIMER
Applicera ett tunt skikt ALLOY PRIMER pa adelmetallegeringen.

[OBSERVERA]
Om det finns saliv eller blod pa den fastande ytan efter att den har rengjorts
med ultraljud, sa ska du rengéra ytan i en ultraljudsenhet tillsammans med ett
neutralt rengéringsmedel. Spola den sedan under rinnande vatten i 1 minut.

2. Icke&delmetaller

1) Blastring (vid behov)
Blastra restaurationsytan med aluminiumpartiklar pa 30 - 50 mikron vid
ett lufttryck pa 4,2 - 7 kg/cm?® (60 - 100 PSI); pa 2 - 3 sekunder per cm*
tas glansen bort och en matt yta skapas.

2) Rengoring med ultraljud
Rengdr restaurationen i en ultraljudsenhet i 2 minuter.

[OBSERVERA]
Om det finns saliv eller blod pa den fastande ytan efter att den har rengjorts med
ultraljud, sa ska du rengéra ytan i en ultraljudsenhet tillsammans med ett neutralt
rengéringsmedel och sedan spola av den under rinnande vatten i 1 minut.

3. Keramik och hardade kompositrestaurationer (inlays, onlays, kronor
och skalfasader)

1) Blastring
Blastra restaurationsytan med aluminiumpartiklar pa 30 - 50 mikron
under svagt lufttryck (1 - 2 kg/cm® (14 - 28 PSI)).

2) Etsning med fosforsyra
Etsa den angransande ytan med K-ETCHANT GEL.

3) Spolning och torkning
Spola den angransande ytan med vatten efter etsningen med fosfor;
torka den sedan.

4) Kopplingsbehandling med silan
Silanisera den angransande ytan med hjalp av foljande artiklar:
Applicera blandningen av CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR
och CLEARFIL SE BOND PRIMER eller CLEARFIL LINER BOND 2V
PRIMER eller CLEARFIL PHOTO BOND eller CLEARFIL NEW BOND.

[ANMARKNING]
Paborja cementeringen direkt efter att restaurationsytan har behandlats.

[2] Behandling av den angrdnsande ytan
1. Rengoring av kaviteten eller pelartandens yta
1) Ta bort det temporéra tatningsmedlet eller det temporéra
cementeringsmedlet fran den angransande ytan.
2) Om du cementerar pa oslipad tandemalj eller om du anvander
adhesionsbroar eller skiktade skalfasader av keramik, sa ska du forst
applicera K-ETCHANT GEL p& den angransande ytan i 10 sekunder.

2. Behandling av den angrénsande ytan
1) Blandning av ED PRIMER I

Forbered en droppe av vatska A och en droppe av vatska B i
blandningstallriken och blanda ihop dem.

2) Applicering av ALLOY PRIMER
Om en adelmetallpelare anvands, sa ska du applicera ALLOY
PRIMER pa metallytan.

[OBSERVERA]
Om det har kommit saliv eller blod pa den angréansande ytan efter att
ALLOY PRIMER har applicerats, sa ska du rengora ytan med en i alkohol
indrénkt bomullstuss och applicera ALLOY PRIMER en gang till.

3) Applicering av ED PRIMER I
Applicera ED PRIMER Il pa hela den angransande tandytan (tandemalj
och dentin) eller hela tandytan pa metall- eller kompositpelartanden med
en engangs borstspets eller en svamp och lat den verka i 30 sekunder.
4) Torkning
Ta med hjalp av en svamp eller hornet pa en pappersnasduk bort
overflodig grundning for att forebygga en ansamling i rotkanalen eller pa
kavitetens kanter. Torka grundningen helt och hallet med hjalp av en
mijuk luftstrém. Tank pa att en ansamling av grundningen leder till en
snabb polymerisering av adhesionscementet. Spola inte ur.
For att inte skada grundningen &r det férdelaktigt att torka under vakuum.

[OBSERVERA]
ED PRIMER Il ska appliceras pa tandstrukturens hela yta. Applicera inte
pa restaurationen.

[3] Forberedelse av PANAVIA F 2.0-pasta
Bered adhesionscementet enligt det kliniska grundférfarandet. Referera
till avsnitt I1X.1. "Grundforfarande”.

[4] Cementering
1. Applicering av pastablandningen pé restaurationen
Applicera pastablandningen pa restaurationen.

[OBSERVERA]
Applicera INTE PANAVIA F 2.0-pastan pa den med ED PRIMER I behandlade
tandytan, da det paskyndar hardningen av PANAVIA F 2.0-pastan.

2. Restaurationscementering
Cementera restaurationen i kaviteten eller pa pelartanden.
Cementeringen ska avslutas inom 60 sekunder. Om du cementerar
skiktade skalfasader av keramik, harda skalfasaden i 10 sekunder
innan borttagning av éverskottscement.

[OBSERVERA]
Om adhesionscementet kommer i kontakt med ED PRIMER II, s&
kommer det att paskynda polymeriseringen av adhesionscementet.

3. Borttagning av éverflédig pasta
Overflodig PANAVIA F 2.0-pasta, som har blivit kvar pa kanterna, kan
tas bort med hjélp av en explorer eller en liten skrapa. Restaurationen
kan avslutas och poleras med hjalp av pimpsten och vatten.

4. Hardning av cementlinjen

Héarda den blandade pastan langs med cementlinjen genom att

anvanda en av de bada nedanstaende metoderna.

@ Ljushéardning
Om det ar mojligt att harda adhesionscementet langs med cementlinjen,
som vid inlays och onlays, sa ska du ljusharda varje omrade i cementlinjen
i 20 sekunder med hjélp av antingen en vanlig halogenlampa (>250
mW/cm?) eller en LED (>160 mW/cm®). Om du anvéander en plasma-
ljusbagelampa (>2000 mW/cm?) eller en hogeffektiv halogenlampa (>550
mW/cm?®), sa ska du istéllet harda varje omrade i cementlinjen i 5 sekunder.

[OBSERVERA]
Opaque-pastan ska inte ljushardas, utan den ska istéllet hardas med
hjalp av OXYGUARD II. Den har ett lagre hardningsdjup.

@ OXYGUARD I
Anvéand OXYGUARD |l fér att harda den blandade pastan pa féljande satt:
Applicera OXYGUARD Il pa kanten med hjalp av en engangs borstspets.
Ta efter 3 minuter bort OXYGUARD Il med hjalp av en bomullstuss
tillsammans med en vattenstrale.

[5] Polering
Polera bort det 6verflodiga cementet som sitter fast pa tandytan.

3. Standardférfarande Il (indikation 5: uppbyggnad av pelare)

[ANMARKNING]
Det hér forfarandet ar lampligt att anvanda vid fabrikstillverkade stift och
pelaruppbyggnader. Referera till standardférfarande 1 och bruksanvisningen
till stift och kompositer nér det galler cementering av metallpelare.
Det nedre férloppsdiagrammet visar det typiska férfarandet vid
uppbyggnad av en pelare.

Ytbehandling av stiftet
W Behandla stiftets yta utifran behovet
Rengdring av kaviteten och férberedelse av rotkanalens orificium
W Rengdr den angransande ytan och férbered rotkanalens 16ppning
Behandling av tandytan
W  Behandla tandytan med ED PRIMER Il
Férberedelse av adhesionscementet
W  Bered den nédvéandiga méngden pasta och blanda den
Placering av stiftet

W Applicera den blandade pastan pa stiftet och satt det pa ratt
plats

Ljushérdning

W Ljusharda adhesionscementet for att sakra stiftet
Uppbyggnad av kompositen

W  Bygg upp kompositen for att forbereda pelaren

Hérdning och polering av kompositen
Hérda kompositen for att forma en pelare

[1] Ytbehandling av stiftet
1. Blastring
Blastra stiftet utifrdn behovet.

[ANMARKNING]
Vissa fabrikstillverkade stift kraver ingen blastring. Referera till
informationen om stift i bruksanvisningen.

2. Applicering av ALLOY PRIMER
Applicera ALLOY PRIMER pa stiftet, om det ror sig om en &delmetallegering.

[2] Rengéring av kaviteten och férberedelse av rotkanalen
Ta bort provisoriet ur kaviteten och fyllnadsmaterialet ur rotkanalen.
Anvénd ett Peeso-borr och forbered en dppning for rotkanalen.

[3] Behandling av tandytan
1. Blandning av ED PRIMER I
Droppa en droppe av vatska A och en droppe av vatska B i
blandningstallriken och blanda ihop dem.

n

. Applicering av ED PRIMER Il
Applicera blandningen i rotkanalen, pa rotytan och tandstrukturen med hjélp
av en svamp eller en bomullstuss. Lat blandningen verka i 30 sekunder.

w

. Borttagning av den 6verflédiga grundningen (vid metallpelare krévs
samma steg)
Ta med hjalp av en svamp, en bomullstuss eller ett papper bort den
overflodiga grundningen for att undvika att det kan bildas en ansamling
av grundningen i kavitetens kanter eller i rotkanalen.

N

. Torkning
Torka grundningen med hjalp av en mjuk luftstrom. For att undvika att
grundningen forstors, ar det en fordel att torka med hjalp av vakuum.

[OBSERVERA]
Torka grundningen helt och hallet. En ansamling av grundningen pa
kavitetens kanter eller inne i rotkanalen leder till en snabb polymerisering
av den blandade pastan.

[4] Férberedelse av PANAVIA F 2.0-pasta
Bered adhesionscementet enligt det kliniska grundférfarandet. Referera
till avsnitt IX.1. "Grundférfarande”.

[5] Iséttning av stiftet
1. Applicera pastablandningen pa stiftet

[ANMARKNING]
Applicera den blandade pastan fér cementering pa metallstiftet.

2. Iséttning av stiftet i rotkanalen
Efter att den blandade pastan har applicerats pa stiftet, ska du snabbt féra
in det i rotkanalen. Vi rekommenderar att lata stiftet vibrera lite latt, medan
det fors in i rotkanalen, detta for att undvika att luftblasor innesluts.

[OBSERVERA]

- Om flera stift ska anpassas i en enda tand, ska du vara forsiktig, sa att
inte dverskottscement hamnar i andra rotkanaler.

« Anvéand aldrig en Lentulo-spiral att féra in adhesionscementet med i
rotkanalen. Om adhesionscementet fors in i rotkanalen med hjélp av en
spruta, sa leder det till att cementet polymeriseras snabbare. Det &r
noédvandigt att passa in stiftet s& snabbt som majligt.

3. Fordelning av dverskottscementet
Fordela 6verskottscementet pa den kvarvarande kronan och
stifthuvudet med hjalp av en liten borste.

4. Hardning av adhesionscementet
Ljusharda adhesionscementet pa den kvarvarande kronan och stifthuvudet
i 20 sekunder med hjalp av en vanlig halogenlampa (>250 mW/cm?) eller
en LED (>160 mW/cm?). Om du anvander en plasma-ljusbagelampa
(>2000 mW/cm?) eller en hogeffektiv halogenlampa (>550 mW/cm?), sa ska
du istéllet harda varje omrade i cementlinjen i 5 sekunder.

[ANMARKNING]
Anvand komposit fér uppbyggnad av stift, om ljushardningen skulle visa
sig vara besvarlig vid anvandning av Opaque-cement.

[6] Uppbyggnad av kompositen
Bygg enligt bruksanvisningen upp kompositen for forberedelse av en stifttand.

[7] Hardning och polering av kompositen
Forbered en pelartand nér kompositen har stelnat.

4. Grundférfarande Il (indikation 6: I estaurationer)
Det nedre férloppsdiagrammet visar det kliniska grundférfarandet Il1.

Rengdring av tandstrukturen
W Rengér kaviteten och forbered den pa sedvanligt satt infor
en amalgamrestauration
Behandling av ytan
W Behandla hela kavitetsytan med ED PRIMER Il
Férberedelse av adhesionscementet
W Forbered den nédvandiga mangden av de bada pastorna
utifran de individuella kraven och blanda sedan ihop dem
Applicering av amalgam
W Applicera den blandade pastan pa kavitetens hela yta och lagg
det pulveriserade amalgamet runt pelaren eller i kaviteten
Borttagning av éverskottscement
W Tabort 6verskottscementet runt kanterna
Haérdning av adhesionscementet

W Harda adhesionscementet pa kanterna genom att
antingen anvanda en hardningslampa eller genom att
applicera OXYGUARD Il

Avslut
Avsluta restaurationen

[1] Rengéring av tandstrukturen
Rengbring av kaviteten eller pelarytan
Ta bort det temporart applicerade tatningsmaterialet respektive
cementeringsmaterialet fran adhesionsytan.

[2] Behandling av tandytan

Blandning med ED PRIMER Il

1) Forberedelse av ED PRIMER Il
Forbered en droppe av vétska A och en droppe av vatska B i
blandningstallriken och blanda ihop dem.

2) Applicering av ED PRIMER I
Applicera ED PRIMER Il pa hela adhesionsytan (tandemalj och dentin)
och metall- eller kompositpelaren med en liten borste eller en svamp
och lat den verka i 30 sekunder.

3) Torkning
Ta bort 6verskottsprimern med hjélp av en liten svamp eller spetsen pa
ett sugande papper for att undvika att det ansamlas primer i kavitetens
vinklar. Torka grundningen helt och hallet med hjélp av en mjuk
luftstrom. Tank pa att en ansamling av grundningen leder till en snabb
polymerisering av adhesionscementet. For att férebygga att
grundningen forstors, ar det en fordel att torka med hjalp av vakuum.

[3] Férberedelse av adhesionscementet
Bered adhesionscementet enligt det kliniska grundférfarandet. Referera
till avsnitt IX.1. "Grundfdrfarande”.

[4] Applicering av amalgam
1. Applicering av adhesionscement i kaviteten
Applicera ett tunt, jamnt skikt av det blandade cementet pa den med den
hardade ED PRIMER I utfyllda kavitetsytan; se till att ingen luft innesluts.

[OBSERVERA]
Da ED PRIMER |l paskyndar hardningen av adhesionscementet, ska
adhesionscementet appliceras snabbt.

2. Fylining med amalgam
Det pulveriserade amalgamet ska appliceras direkt mot adhesionscementet.
Ocklusionen kan anpassas pa sedvanligt satt.

[5] Borttagning av éverskottscement
Overflédig PANAVIA F 2.0-pasta, som har blivit kvar pa kanterna, kan tas
bort med hjalp av en explorer eller en liten skrapa.

[6] Hardning av adhesionscementet

Héarda den blandade pastan langs med cementlinjen genom att anvénda

en av de bada nedanstaende metoderna.

@ Ljushardningsmetoden
Om det ar méjligt att harda adhesionscementet langs med cementlinjen,
som vid inlays och onlays, sa ska du ljusharda varje omrade i cementlinjen
i 20 sekunder med hjalp av antingen en vanlig halogenlampa (>250
mW/cm?) eller en LED (>160 mW/cm®). Om du anvander en plasma-
ljusbagelampa (>2000 mW/cm®) eller en hogeffektiv halogenlampa (>550
mW/cm?), sa ska du istéllet harda varje omrade i cementlinjen i 5 sekunder.

[OBSERVERA]
Opaque-pastan ska inte ljushardas, utan den ska istéllet hardas med
hjalp av OXYGUARD II. Den har ett lagre hardningsdjup.

@ OXYGUARD Il
Anvand OXYGUARD |l for att harda den blandade pastan pa foljande satt:
Applicera OXYGUARD Il pa kanterna med hjalp av en engangs
borstspets. Ta efter 3 minuter bort OXYGUARD Il med hjalp av en
bomullstuss tillsammans med en vattenstrale.

[7] Polering
Polera bort vidhaftande dverskottscement fran tandstrukturen.

[GARANTI]
KURARAY MEDICAL INC. ersatter alla produkter som &r bevisat defekta.
KURARAY MEDICAL INC. overtar inget ansvar for forluster, direkta skador,
folidskador eller enskilda skador som uppstar pa grund av tillampningen,
anvandningen eller oférmagan att anvanda den har produkten. Innan
produkten anvands maste anvandaren faststalla vad produkten ar avsedd for
och anvandaren dvertar samtliga risker och allt ansvar i samband med detta.

[ANMARKNING]
CLEARFIL, PANAVIA och OXYGUARD &r av KURARAY CO., LTD.
registrerade varumarken.

Tillverkat av
KURARAY MEDICAL INC.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

Europakontor

KURARAY EUROPE GmbH
Building F821, Hoechst Industrial Park

65926 Frankfurt am Main, Germany

Phone:+49 (0)69 305 35 840 Fax:+49 (0)69 305 35 640

BRUKSANVISNING

I. INNFORING
PANAVIAF 2.0 er et dualherdende (kjemisk og lysherdende) resinbasert
sementsystem til restaureringer av metall, kompositt og silanisert
porselen. PANAVIA F 2.0 bestar av ED PRIMER I, PANAVIA F 2.0 pasta
og OXYGUARD II.
ED PRIMER Il inneholder HEMA, 5-NMSA og MDP og bestar av Liquid A
og Liquid B.
PANAVIA F 2.0 pasta frigjer fluor.
ALLOY PRIMER forbedrer adhesjonsevnen for edelmetallegeringer og
PANAVIA F 2.0 pasta. Pafering av tinn er ikke ngdvendig.

. INDIKASJONER
PANAVIA F 2.0 egner seg til folgende bruk:
[1] Sementering av kroner og broer, inlays og onlays av metall.
[2] Sementering av kroner, inlays, onlays og laminater av porselen.
[3] Sementering av kroner, inlays og onlays av kompositt resin.
[4] Sementering av adhesjonsbroer.
[5] Sementering av endodontiske konuser og prefabrikkerte rotstifter.
[6] Amalgambonding.

[NB]
Bruk sementfarger som passer til de enkelte tilfeller.
Tabell: Fargene pa adhesive sementer og anvendelige tilfeller

Sementfarge| TC, White

Restaurering Light Opaque
Inlays og onlays av metall, kroner og broer av metall (@} (@) O
Inlays, onlays og laminater av porselen eller kompositt (@} VAN A
Forhandsformede rotstifter og konuser av stepemetall| © (@) O
Adhesjonsbroer og skinner anterior A O (@}
posterior (@} (@) O
Bondete amalgamrestaureringer O O O

©O: ANBEFALES (O: ADEKVAT A: IKKE ANBEFALT

Ill. KONTRAINDIKASJONER
[1] Pasienter med allergi mot metakrylat-monomerer.
[2] Pasienter med allergi mot aceton (ALLOY PRIMER).

IV. BIVIRKNINGER
Ved kontakt med primer kan slimhinnemembranen fa en hvitaktig farge
som en felge av proteinkoaguleringen. Dette er et forbigaende fenomen
som vil ga over i lopet av et par dager.

V. INKOMPATIBILITET

[1] Ikke bruk eugenolholdige materialer til beskyttelse av pulpa eller
provisorisk forsegling, da eugenol kan forsinke herdeprosessen.

[2] Ikke bruk jernsulfat- og jernkloridholdig hemostatika. Disse kan
redusere adhesjonsevnen, og resterende jernioner kan fore til
misfarging av tannhals eller gingiva.

[3] Ikke bruk PANAVIA F 2.0 pasta sammen med PANAVIA F pasta, den
blandede pastaen vil da ikke herdes fullstendig ved lysherding.

VI. FORHOLDSREGLER
1. Sikkerhetsinstrukser

. Skulle kontakt med produktet fore til allergiske reaksjoner, som f.eks.

hudutslett eller dermatitt, skal behandlingen avbrytes og lege

konsulteres.

Bruk vernehansker eller treff andre egnede vernetiltak mot allergiske

reaksjoner som kan opptre ved kontakt med metakrylat-monomerer,

aceton eller syre.

. Pase at produktet ikke kommer i kontakt med hud eller gyne. Dekk til
pasientens gyne med et handkle for & unnga at materialet spruter i
oynene.

. Skulle produktet komme i bergring med menneskelig vev skal folgende

tiltak iverksettes:

<Hvis produktet kommer i oyet>
Skyll straks oyet med rikelig vann og ta kontakt med lege.

<Hvis produktet kommer i kontakt med huden>
Tork vekk produktet med en bomull eller gasbind fuktet med alkohol
og skyll med rikelig vann.

Pase at pasienten ikke svelger produktet.

. Skulle pasienten eller behandleren bli uvel av & inhalere acetonet i
produktet, skal det tas en pause i behandlingen. Pust inn frisk luft.

. En eksponert pulpa eller pulpaneere dentinomrader bor tildekkes med

et kalsiumhydroksid-materiale. Ikke bruk eugenolholdige materialer til

beskyttelse av pulpa.

Ved bruk i forbindelse med forhandsformede rustfrie rotstifter ma det

pases at rotstiftene ikke kommer i kontakt med restaureringer av

metall. Dekk til rotstiften med kompositt resin.

. Ikke se inn i polymeriseringslyset under herdingen.

. Produktet skal oppbevares utilgjengelig for barn.

-

[

w

IS

oo

~

©

o ©

Instrukser for bruk
PANAVIA F 2.0 herdes med en herdelampe (stralebglgelengde: 400 -
515 nm). Dekk til blandetallerkenen med lysblokkeringsplaten, slik at
materialet ikke utsettes for behandlingslys eller naturlig lys (sollys fra
vinduet).
. Pase at engangsspissen eller engangsbeorstespissen er godt festet, slik
at pasienten ikke kan svelge dem.
Nar restaureringen er plassert pa tannen, kan behandlingslyset fore til
at sementen herdes. Pase at behandlingslyset ikke kommer for naert
pasienten.
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Forholdsregler for oppbevaring

Ma ikke brukes etter utlgpsdato. Se utlgpsdato pa emballasjen.

. ALLOY PRIMER er antennelig. M& ikke oppbevares i naerheten av ild.
Nar produktet ikke er i bruk, ber det oppbevares i kjoleskap (2-8°C/36-
46°F). For bruk ma det varmes opp til romtemperatur.

Nar ALLOY PRIMER ikke er i bruk, ber den oppbevares ved 2-
25°C/36-77°F.

Produktet ma ikke utsettes for ekstrem varme eller direkte sollys.
Flaske- eller sproytehetten skal settes pa sa snart som mulig etter
dosering, slik at flyktige komponenter ikke fordamper.
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VII. INNHOLDSELER
PANAVIA F 2.0 bestar av fglgende deler. Disse fas i sett eller enkeltvis.

1) ED PRIMER Il (adhesjonsprimer) Liquid A 4 ml, Liquid B 4 ml
* Det er ikke ngdvendig a skylle etter pafering, primeren skal veere pa.

2) PANAVIAF 2.0 pasta A paste 2,3 ml, B paste 2,3 ml
* B paste fas i fire farger: TC, Light, White og Opaque.

3) ALLOY PRIMER 1 ml (refillflaske med 5 ml)

* Denne metalladhesjonsprimeren har en hgy bondingeffekt bade pa
edelmetall og uedelt metall.

* Forsterker PANAVIA F 2.0 adhesjonsevne til edelmetall.

4) OXYGUARD Il 6ml

* Denne oksygenblokkeren muliggjer polymerisering av PANAVIA F 2.0
pasta.

5) Tilbehor

* Blandetallerken, spatel, blandepapir, liten barsteholder,
engangsbaorstespiss, engangsspiss, lysblokkeringsplate

VIIl. BESLEKTEDE PRODUKTER
Til bestemte fremgangsmater kreves folgende produkter.

1) CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR 4 ml

* Dette produkter inneholder en silankoblingsagent. Blandes det med
CLEARFIL SE BOND PRIMER eller CLEARFIL LINER BOND 2V
PRIMER eller CLEARFIL NEW BOND eller CLEARFIL PHOTO BOND,
forbedres adhesjonsevnen pa porselen eller herdet kompositt.

2) K-ETCHANT GEL 6 ml
* Denne fosforsyrelasningen brukes til forbehandling av uslipt
tannemalje og porselen.

IX. KLINISK FREMGANGSMATE
1. Grunnleggende fremgangsméte (bruk av adhesiv sement)

[NB]
Den blandede pastaen skal brukes sa snart som mulig etter dosering.

1) Dosering av pastaen
. Still markeringen pa mutteren pa linje med referanselinjen pa kolben
og vri sproyten slik at den nodvendige mengde pasta kan doseres.
Sproyten skal vris minimum en halv dreining.
Det skal doseres like mengder A paste og B paste.
. Mengden av pasta som doseres ved siste vridning pa sproyten kan
veere ungyaktig. Kast derfor sproyten for siste porsjon brukes.

-

ZEN

4. Nodvendig mengde til typisk bruk:
Antall sproytedreininger Bruk
Halv dreining Inlays og onlays
1 dreining Kroner

INB]
1. Doseres pastaen med en kvart kolbedreining, kan dette redusere
effekten av produktet nar pastaen herdes.
2. Brukes den ikke umiddelbart, skal den tildekkes med en
lysblokkerende plate.

2) Blanding av A paste og B paste
Bland tilstrekkelige mengder A paste og B paste pa en blandetallerken
i 20 sekunder. For bruk ma det pases at det ikke er vannsprut pa
blandetallerkenen eller spatelen, da vann kan forkorte
bearbeidingstiden til den blandede pastaen.

[OBS]
1. Bearbeidingstiden for blandet pasta kan variere dersom blandingen er
utilstrekkelig.
2. Pastaen ma brukes innen 3 minutter etter blanding.

[NB]
Bearbeidingstidene for PANAVIA F 2.0 pasta fra dosering til
sementeringen er ferdig er som fglger:

Bearbeidingstid for PANAVIA F 2.0

Arbeidsskritt Bearbeidingstid
1.| Dosering av pastaene .
(ved & vri pa sproyten i samme dreielengde) 15 min.
2. | Blande pastaene (20 sek.) 3 min.
3.| Plassere restaureringen under trykk _ | 60sek. |
-+l tilfelle rotkanal 40 sek.
4. Lysherding
-+-Konvensjonelt halogen, LED"! 20 sek.
| Plasmabuer, hurtig halogen® | 5sek. |
|Paforing av OXYGUARD I |7 3'min. |

Lysintensitet p& godkjent herdelampe (400~500 nm)
*1) Konvensjonelt halogen (>250 mW/cm?, LED (>160 mW/cm?)
*2) Plasmabue (>2000 mW/cm?), hurtig halogen (>550 mW/cm?)

2. Standard prosedyre I (indikasjoner 1 til 4: for ing)
Flytdiagrammet nedenfor viser klinisk standardprosedyre .

Overflatebehandling av restaureringen

W Behandle restaureringens overflate
Rengjoring av stottetann og kavitet

W Adhesjonsoverflaten skal rengjeres for sementering
Behandling av tannoverflaten

W Stottetennenes overflate eller hele kaviteten behandles med
ED PRIMER I
* Er stotten av edelmetallegering, skal legeringen forst
paferes ALLOY PRIMER.

Forberede den adhesive sementen
W Doser nodvendig mengde og bland begge pastaene
Plassere restaureringen

W  Pastablandingen paferes pa restaureringen og denne
plasseres pa stottetannen eller kaviteten

Fjerne overflodig sement
W Fjern overflodig sement i kantomradene
Herde den adhesive sementen

W Den adhesive sementen i kantomradene herdes med en
herdelampe eller med OXYGUARD II

Finish

Restaureringen poleres til slutt

[1] Overflatebehandling av restaurering
1. Edelmetaller (kroner, broer, inlays og onlays)
1) Sandblasing (safremt pakrevet)
Sandblas restaureringsoverflaten med 30-50 x
aluminiumoksidpartikler med et lufttrykk pa 4,2 - 7 kg/cm? (60 - 100
PSI); 2 - 3 sekunder pr. cm® fijerner skimmeret og gir et matt resultat.
2) Ultralydrengjoering
Rengjor restaureringsoverflaten med et ultralydapparat i 2 minutter.
3) Pafer ALLOY PRIMER
Pafor et tynt lag ALLOY PRIMER péa edelmetallegeringen.

[OBS]
Er adhesjonsoverflaten forurenset med spytt eller blod etter rengjering
med ultralyd, ma overflaten rengjeres ved bruk av et ngytralt rensemiddel
i ultralydapparatet og deretter skylles under rennende vann i 1 minutt.

2. Ikke-edelmetall

1) Sandblasing (safremt pakrevet)
Sandblas restaureringsoverflaten med 30 - 50 x aluminiumoksidpulver
med et lufttrykk pa 4,2 - 7 kg/cm® (60 - 100 PSI); 2 - 3 sekunder pr. cm®
fierner skimmeret og gir et matt resultat.

2) Ultralydrengjering
Rengjor restaureringsoverflaten med et ultralydapparat i 2 minutter.

[OBS]
Er adhesjonsoverflaten forurenset med spytt eller blod etter rengjering
med ultralyd, ma overflaten rengjeres ved bruk av et noytralt rensemiddel
i ultralydapparatet og deretter skylles under rennende vann i 1 minutt.

3. Restaurering av porselen og herdet kompositt (inlays, onlays, kroner
og laminater)

1) Sandblasing
Sandblas restaureringsoverflaten med 30 - 50 x
aluminiumoksidpartikler med lavt lufttrykk pa 1 - 2 kg/cm?® (14 - 28 PSI).

2) Etsing med fosforsyre
Etse adhesjonsoverflaten med K-ETCHANT GEL.

3) Skyll og tork
Etter etsning med fosforsyre skylles adhesjonsoverflaten med vann og
torkes.

4) Silankoblingsbehandling
Adhesjonsoverflaten silaniseres ved bruk av folgende:
Pafgring av en blanding av CLEARFIL PORCELAIN BOND
ACTIVATOR og CLEARFIL SE BOND PRIMER eller CLEARFIL LINER
BOND 2V PRIMER eller CLEARFIL PHOTO BOND eller CLEARFIL
NEW BOND.

[NB]
Etter behandling av restaureringsoverflaten ma det raskt gas videre til
sementering.

[2] Behandling av adhesjonsoverflaten
1. Rengjore kavitets- eller stottetannoverflate
1) Fjern det provisoriske forseglingsmiddelet eller det provisoriske
sementeringsmiddelet fra adhesjonsoverflaten.
2) Ved sementering pa uslipt tannemalje eller ved bruk av en adhesiv bro
eller med porselenlaminat paferes K-ETCHANT GEL pa
adhesjonsoverflaten i 10 sekunder.

2. Behandling av adhesjonsoverflaten

1) Blande ED PRIMER II
Hell en drape Liquid A og en drape Liquid B pa blandetallerkenen og
bland.

2) Pafere ALLOY PRIMER
Brukes en stettetann av edelmetall, skal ALLOY PRIMER paferes pa
denne metalloverflaten.

[OBS]
Dersom adhesjonsoverflaten er forurenset med spyitt eller blod etter
pafering av ALLOY PRIMER, skal overflaten rengjeres med bomull
dynket i alkohol og ALLOY PRIMER paferes pa nytt.

3) Pafgre ED PRIMER Il
Ved hjelp av en engangsberstespiss eller en svamp paferes ED
PRIMER Il hele tannoverflaten (emalje og dentin) pa
adhesjonsoverflaten eller stottetannen av metall eller kompositt resin.
La det virke i 30 sekunder.

4) Torking
Fjern overfladig primer med en svamp eller en papirspiss for & unnga
opphopning av primer i rotkanalen eller pa kavitetshjernene. Bruk en
mild luftstrem og terk primeren fullstendig. Veer oppmerksom pa at en




oppsamling av primer vil fore til at den adhesive sementen
polymeriserer raskt. Vask den heller ikke av.
Toerk med sugeventilator for & hindre at primeren spruter.

[OBS]
ED PRIMER Il skal pafgres hele overflaten pa tannsubstansen. Skal ikke
paferes restaureringen.

[3] Forberede PANAVIA F 2.0 pasta
Den adhesive sementen forberedes i henhold til grunnleggende klinisk
fremgangsmate. Se IX.1. "Grunnleggende fremgangsmate”.

[4] Sementering
1. Pafare blandet pasta pa restaureringen
Pafer den blandede pastaen pa restaureringen.

[OBS]
PANAVIA F 2.0 pasta skal IKKE paferes tannflaten som er behandlet med
ED PRIMER |I, da dette vil fore til raskere herding av PANAVIAF 2.0
pasta.

2. Sementere restaureringen
Sementer restaureringen pa kaviteten eller stottetannen.
Sementeringen ma avsluttes innen 60 sekunder. Sementeres
porselenlaminat, skal laminatet lysherdes i 10 sekunder for den
overfladige sementen fjernes.

[OBS]
Kommer den adhesive sementen i kontakt med ED PRIMER I,
fremskynder dette polymeriseringen.

3. Fjerne overfladig pasta
Overflodig PANAVIA F 2.0 pasta pa kanten kan fiernes med en
explorer eller en liten scaler. Deretter kan restaureringen avsluttes og
poleres med pimpstein og vann.

4. Herde sementkanten

Den blandede pastaen herdes langs sementkanten; velg en av de to

metodene nedenfor.

@ Lysherding
Kan den adhesive sementen lysherdes langs kanten, f.eks. ved
inlays og onlays, skal hvert avsnitt av sementkanten lysherdes i 20
sekunder med en konvensjonell halogenherdelampe (>250 mW/cm?*
) eller LED (>160 mW/cm®). Ved bruk av en plasmabueherdelampe
(>2000 mW/cm®) eller hurtig halogen (>550 mW/cm?) kan hvert
avsnitt av sementkanten lysherdes i 5 sekunder.

[OBS]
Opakpastaen bor ikke lysherdes, men herdes med OXYGUARD II. Den
har en lav herdedybde.

@ OXYGUARD Il
OXYGUARD Il brukes til herding av den blandede pastaen pa
folgende mate:
OXYGUARD I pafgres kanten med en engangsbarstespiss. Etter 3
minutter fiernes OXYGUARD Il med en bomulisrull og vannspray.

[5] Finish
Overflodig sement pa tannoverflaten fiernes ved polering.

3. Standard fremg gte Il (Indikasjon 5: Konusoppbygg)

[NB]
Denne fremgangsmaten gjelder for forhandsformede rotstifter og
konusoppbygg av kompositt resin. Nar det gjelder sementering av
metallkonuser, se standard fremgangsmate 1 og bruksanvisningen for
rotstift og kompositt resin.
Flytdiagrammet nedenfor viser en typisk fremgangsmate for oppbygging
av konus.

Overflatebehandling av rotstiften
W Rotstiftens overflate behandles som vanlig

Rengjore kaviteten og forberede en dpning i rotkanalen
W Rengjor adhesjonsoverflaten og forbered apningen i
rotkanalen
Behandling av tannoverflaten
W  Tannoverflaten behandles med ED PRIMER I

Forberede den adhesive sementen
W Doser ngdvendig pastamengder og bland dem

Sette rotstiften
W Haden blandede pastaen pa rotstiften og sett den inn

Lysherding

W Lysherde den adhesive sementen for a sikre at rotstiften far
godt feste

Bygge opp kompositt resin
W Bygg opp kompositt resin til forberedning av stettetannen

Herde og avslutte arbeidet med kompositt resin
Den kompositte resinen herdes og formes til en stottetann

[1] Overflatebehandling av rotstiften
1. Sandblasing
Sandblas rotstiften i den grad det er ngdvendig.

[NB]
Enkelte forhandsformede rotstifter trenger ikke sandblases. Se
bruksanvisningen for de enkelte rotstiftene.

2. Pafore ALLOY PRIMER
ALLOY PRIMER pafores stiften dersom det dreier seg om en
edelmetallegering.

[2] Rengjore kaviteten og forberede rotkanalen
Fjern det provisoriske forseglingsmiddelet fra kaviteten og fyllmaterialet
fra rotkanalen. Bruk et rotkanalbor til & forberede og rengjere
rotkanalapningen.

[3] Behandlinga av tannoverflaten
1. Blande ED PRIMER |1
Hell en drape Liquid A og en drape Liquid B i fordypningen pa
blandetallerkenen og bland.

2. Pafere ED PRIMER I
Bruk en svamp eller bomullsdott og pafer blandingen pa rotkanalen,
rotoverflaten og tannsubstansen. La det virke i 30 sekunder.

3. Fjern overfladig primer (dette er ogsa pakrevet for metallkonuser)
Fjern overflodig primer med en svamp, bomullsdott eller en papirspiss
for & unnga opphopning av primer i kavitetshjgrnene og i rotkanalen.

4. Torking
Bruk en mild luftstrem og terk primeren fullstendig. Terk med
sugeventilator for & hindre at primeren spruter.

[OBS]
Tork primeren fullstendig. Oppsamling av primer i kavitetshjornene eller i
rotkanalen forarsaker en rask polymerisering av den blandede pastaen.

[4] Forberede PANAVIA F 2.0 pasta
Den adhesive sementen forberedes i henhold til grunnleggende klinisk
fremgangsmate. Se IX.1. "Grunnleggende fremgangsmate”.

[5] Sette rotstiften
1. Pafer den blandede pastaen pa restaureringen

[NB]
Den blandede pastaen paferes metallrotstiften til sementering.

2. Sette rotstiften inn i rotkanalen
Nar den blandede pastaen er pafert rotstiften, settes denne raskt inn i
rotkanalen. Det anbefales & bevege rotstiften lett til begge sider nar
den settes inn i rotkanalen, for pa denne maten & unnga luftlommer.

[OBS]
- Skal flerleddede rotstifter settes inn i én tann, ma det pases at den

overflodige sementen ikke flyter inn i andre rotkanaler.

- Det ma aldri brukes en lentulo-rotspiral til & fylle den adhesive sementen
i rotkanalen. Fylles den adhesive sementen i rotkanalen ved hjelp av en
kompositt resin sproyte, fremskynder dette polymeriseringen av
sementen. Rotstiften ma settes inn sa raskt som mulig.

3. Fordele overflodig sement
Overfladig sement fordeles over resten av kronen og stifthodet med en
liten borste.

4. Herde den adhesive sementen
Den adhesive sementen pa resten av kronen eller stifthodet lysherdes i
20 sekunder med en konvensjonell halogenherdelampe (>250 mW/cm®
) eller en LED (>160 mW/cm?). Ved bruk av en plasmabueherdelampe
(>2000 mW/cm?®) eller hurtig halogen (>550 mW/cm?) kan hvert avsnitt
av sementkanten lysherdes i 5 sekunder.

[NB]
Skulle lysherding vise seg & veere vanskelig ved bruk av opak sement,
bruk konusoppbygg kompositt resin.

[6] Bygge opp kompositt resin
Bygg opp den kompositte resinen i henhold til bruksanvisningen for
forberedning av stettetannen.

[7] Herding og avsluttende behandling av kompositt resin
Nar den kompositte resinen er herdet, forberedes en stgttetann.

4. Standard fremg. gte lll (Indikasjon 6: bonding)
Flytdiagrammet nedenfor viser klinisk standardprosedyre lIl.

Rengjoring av tannsubstansen
W Kaviteten skal rengjeres og forberedes til
amalgamrestaurering pa vanlig mate
Behandling av tannoverflaten
W Hele tannoverflaten behandles med ED PRIMER Il
Forberede den adhesive sementen
W Doser nedvendig mengde av begge pastaene og bland dem
Plassere amalgamet
W Den blandede pastaen has pa hele kavitetoverflaten og det
pulveriserte amalgamet plasseres i stottetannen eller i
kaviteten
Fjerne overflodig sement
W Fjern overfladig sement i kantomradene
Herde den adhesive sementen

W Den adhesive sementen herdes i kantomradene ved bruk av
en herdelampe eller OXYGUARD Il

Finish

Avslutt arbeidet med restaureringen

[1] Rengjoring av tannsubstansen
Rengjoring av kavitets- eller stotteoverflaten
Fjern det provisoriske forseglingsmiddelet eller det provisoriske
sementeringsmiddelet fra adhesjonsoverflaten.

[2] Behandling av tannoverflaten

Behandling med ED PRIMER I

1) Forberede ED PRIMER II
Hell en drape Liquid A og en drape Liquid B pa blandetallerkenen og
bland.

2) Pafgre ED PRIMER Il
Ved hjelp av en liten berste eller en svamp paferes ED PRIMER Il hele
adhesjonsoverflaten (emalje og dentin) til stottetannen av metall eller
kompositt resin. La det virke i 30 sekunder.

3) Terking
Fjern overfladig primer med en svamp eller en papirspiss for & unnga
opphopning av primer i kavitetshjernene. Bruk en mild luftstrom og terk
primeren fullstendig. Veer oppmerksom pa at en oppsamling av primer
vil fore til at den adhesive sementen polymeriserer raskt. Tork med
sugeventilator for & hindre at primeren spruter.

[3] Forberede den adhesive sementen
Den adhesive sementen forberedes i henhold til grunnleggende klinisk
fremgangsmate. Se IX.1. "Grunnleggende fremgangsmate”.

[4] Plassere amalgamet
1. Den adhesive sementen paferes kaviteten
Et tynt og jevnt lag blandet adhesiv sement paferes kavitetsoverflaten
som har veert behandlet med ED PRIMER II. Pase at det ikke dannes
luftiommer.

[OBS]
Da ED PRIMER Il fremskynder herdingen av den adhesive sementen,
skal denne raskt paferes den primede kaviteten.

2. Amalgamfylling
Det pulveriserte amalgamet ber fortettes pa den ikke herdede adhesive
sementen.
Tilpasning av okklusjonen kan foretas pa normal mate.

[5] Fjerne overflodig sement
Sma overfledige mengder PANAVIA F 2,0 pasta pa kanten kan fiernes
med en explorer eller en liten scaler.

[6] Herde den adhesive sementen

Den blandede pastaen herdes langs sementkanten; velg en av de to

metodene nedenfor.

@ Lysherding
Kan den adhesive sementen lysherdes langs kanten, f.eks. ved inlays
og onlays, skal hvert avsnitt av sementkanten lysherdes i 20 sekunder
med en konvensjonell halogenherdelampe (>250 mW/cm?) eller LED
(>160 mW/cm?). Ved bruk av en plasmabueherdelampe (>2000
mW/cm?®) eller hurtig halogen (>550 mW/cm?®) kan hvert avsnitt av
sementkanten lysherdes i 5 sekunder.

[OBS]
Opakpastaen bor ikke lysherdes, men herdes med OXYGUARD II. Den
har en lav herdedybde.

@ OXYGUARD I
OXYGUARD Il brukes til herding av den blandede pastaen pa
folgende mate:
OXYGUARD Il paferes kanten med en engangsberstespiss. Etter 3
minutter fiernes OXYGUARD Il med en bomullsrull og vannspray.

[7] Finish
Overflodig sement pa tannsubstansen fiernes ved polering.

[GARANTI]
KURARAY MEDICAL INC. erstatter ethvert produkt som beviselig er
defekt. KURARAY MEDICAL INC. overtar intet ansvar for direkte,
pafelgende eller spesielle tap eller skader som oppstar ved bruk eller
ikkebruk av disse produktene. Far produktene anvendes, ma bruker
avgjere om produktene er egnet til tiltenkt formal, og bruker overtar all
risiko og alt ansvar i sammenheng med bruken.

[NB]
CLEARFIL, PANAVIA og OXYGUARD er registrerte varemerker fra
KURARAY CO., LTD.

Produsent

KURARAY MEDICAL INC.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

EU-fullmektig

KURARAY EUROPE GmbH
Building F821, Hoechst Industrial Park

65926 Frankfurt am Main, Germany

Phone:+49 (0)69 305 35 840 Fax:+49 (0)69 305 35 640

(FIN) KAYTTOOHJEET

I. JOHDANTO
PANAVIA F 2.0 on kaksoiskovettava (kevyt kemikaali) resiinipohjainen
sideaine, jota kéytetaan metallisiin, komposiittisiin ja silanoituihin
posliinisiin paikkoihin.
PANAVIA F 2.0 koostuu ED PRIMER Il -aineesta, PANAVIAF 2.0 -
pastasta ja OXYGUARD Il -aineesta.
ED PRIMER Il -aine sisaltdd HEMA-ainetta, 5-NMSA-ainetta ja MDP-
ainetta, ja se koostuu Liquid A -nesteesté ja Liquid B -nesteesta.
PANAVIA F 2.0 -pasta vapauttaa fluoridia.
ALLOY PRIMER parantaa jalometalliseoksen ja PANAVIA F 2.0 -pastan
sidoslujuutta. Tinaus ei ole tarpeen.

KAYTTOTARKOITUKSET

PANAVIA F 2.0 -ainetta kaytetaan seuraaviin sovellutuksiin:

[1] Metallisten kruunuijen ja siltojen, runkojen ja tiivisteiden kiinnitys.

[2] Posliinikruunujen, runkojen, tiivisteiden ja suojapaallysteiden kiinnitys.

[3] Yhdistelmamuovista valmistettujen kruunujen, runkojen ja tiivisteiden
kiinnitys.

[4] Kiinnityssiltojen kiinnitys.

[5] Hampaan ytimien ja esivalmistettujen tukien kiinnitys.

[6] Amalgaamin sitominen.

[HUOM]
Kéytéa tapauskohtaisia paikkausaineen savyja.
Taulukko: Sideaineiden ja sovellutusten savyt

Paikka Paikkausaineen savy J&t White |Opaque
Metalliset rungot ja tiivisteet, metallikruunut ja sillat (@) (@) O
Posliiniset tai komposiittiset rungot, tiivisteet ja suojapaallysteet| © A A
Muotoon puristetut tuet ja kipsisiteiset metallitaytteet (@) (@) ©
Kiinnityssillat ja lastat etummainen A O O
jalkimmainen| © © O
Sidotut amalgaamipaikat O (@) O

©: SUOSITELTAVA O: RITTAVA  A: EI SUOSITELTAVA

1ll. TAPAUKSET, JOISSA TUOTETTA EI SAA KAYTTAA
[1] Potilaat, jotka ovat allergisia metakryylihapon monomeereille.
[2] Potilaat, jotka ovat allergisia asetonille (ALLOY PRIMER).

IV. SIVUVAIKUTUKSET
Limakalvo saattaa muuttua valkoiseksi, kun se on kosketuksissa
kiinnitysaineen kanssa, mika johtuu proteiinin koagulaatiosta. Tama on
véliaikainen ilmid, joka h&vidad muutamassa paivassa.

V. YHTEENSOPIMATTOMUUS

[1] Ala kayta eugenolia sisaltavia aineita ytimen suojaukseen ja
véliaikaiseen sulkemiseen, sill4 ne hidastavat kovettumista.

[2] Ala kayta rautayhdisteita siséltavia verenvuodon tyrehdyttajia, silla ne
saattavat heikentaa tarttumista ja jaljelle jadvat rautaionit saattavat
aiheuttaa reunojen tai ikenien haalistumista.

[3] Ala kayta PANAVIA F 2.0 -pastaa PANAVIA F -pastan kanssa, silla
silloin pastasekoitus ei kovetu tarpeeksi.

VI. VAROTOIMENPITEET

1. Turvallisuuteen liittyvat varotoimenpiteet

1. Jos yliherkkyytta, kuten ihottumaa tai ihotulehdusta esiintyy tuotteen
kanssa kosketuksissa olon takia, lopeta sen kaytto ja ota yhteys
laakariin.

. Jotta metakryylihapon monomeereisté, asetonista tai haposta johtuva
yliherkkyys voidaan estaa, kayta suojakasineita tai ryhdy muihin
suojaaviin toimenpiteisiin.

. Esté tuotteen péasy iholle tai silmiin. Ennen tuotteen kaytt6a potilaat
silmét on suojattava roiskuvalta aineelta pyyhkeella.

. Jos tuote paésee kosketuksiin ihmisruumiin kanssa, suorita seuraavat
toimenpiteet:
<Jos tuotetta paasee silmiin>

Pese silmé valittdmasti runsaalla maaralla vetta ja ota yhteys laakariin.
<Jos tuote paasee kosketuksiin ihon kanssa>

Pyyhi se valittdmasti pois alkoholiin kostutetulla vanulla tai harsolla ja

pese runsaalla maaréalla vetta.

. Esta potilasta nielemésta tuotetta vahingossa.

. Jos potilas tai tuotteen kayttaja tuntee olonsa huonoksi tuotteessa

olevan asetonin sisdanhengittdmisen vuoksi, anna hanen levéta ja

hengittaa raikasta ilmaa.

Loydetyt ytimen paljastumat on peitettava kovettavalla

kalsiumhydroksidiaineella. Ala kayta eugenoliaineita ytimen suojaukseen.

Muotoon puristettuja ruostumattomasta teraksesta valmistettuja tukia

kaytettdessa tuen ei pida olla kosketuksissa metallipaikkoihin. Peit&

tuki yhdistelmamuovilla.

9. Kun ainetta kovetetaan, vélta katsomasta suoraan kovetusvaloon.

10. Pidé tuote lasten ulottumattomissa.

n

w

N

o o,

~N

©

2. Kasittelya ja muuntelua koskevat varotoimenpiteet

1. PANAVIA F 2.0 polymeroituu kovetusvalon avulla (sateilyn aallon
pituus: 400 - 515 nm). Kayté valon pysayttavaa levya, jotta voidaan
estda materiaalin altistaminen kaytettavalle valolle tai luonnonvalolle
(ikkunoista sisdan paaseva auringonvalo).

2. Varmista, etta kertakayttinen suutin tai kertakayttdinen harjan paa on
kiinnitetty huolellisesti, jotta potilas ei niele niita.

3. Kun paikka on asetettu hampaan péaalle, sideaine saattaa kovettua
kéytettavan valon vaikutuksesta. Ala aseta kaytettavaa valoa liian
|ahelle potilasta.

3. Varastointia koskevat varotoimenpiteet

. Ala kayta tuotetta viimeisen kayttdpaivan umpeuduttua. Ota selville
tuotteen viimeinen kayttdpaiva, joka on kirjoitettu pakkauksen
ulkopuolelle.

. ALLOY PRIMER on helposti syttyva aine. Al sailyta sita tulen
|aheisyydessa.

. Tuote sailytetaan jadkaapissa (2-8°C/36-46°F) silloin, kun sité ei
kayteta. Ennen kéyttoa sen annetaan olla huoneenldmpdtilassa.

. ALLOY PRIMER -ainetta on sailytettava 2-25°C/36-77°F -asteen
lampétilassa silloin, kun sité ei kayteta.

. Ala sailyta tuotetta hyvin kuumassa paikassa tai suoran auringonvalon
ulottuvilla.

. Pullon tai ruiskun korkki on asetettava takaisin paikoilleen heti sen
jalkeen, kun resiinia on annosteltu pullosta tai ruiskusta. Tamé estaa
haihtuvien ainesten héyrystymisen.
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VII. PAKKAUKSEN OSAT
PANAVIA F 2.0 koostuu seuraavista osista. Ne ovat saatavissa yhdessa
tai erikseen.

1) ED PRIMER Il (kiinnitysaine) Liquid A 4 ml, Liquid B 4 ml
* Kayton jalkeinen pesu ei ole tarpeen. Kiinnitysaine on jatettava
paikoilleen.

2) PANAVIA F 2.0 -pasta A paste 2,3 ml, B paste 2,3 ml
* B paste on saatavissa neljana eri savyna: TC, Light, White ja Opaque.

3) ALLOY PRIMER 1 ml (Tayttopullon sailiét 5 ml)

* Taméa metallin kiinnitysaine tarjoaa hyvan sidoslujuuden jalo- ja
perusmetalleille.

* Se lisad PANAVIA F 2.0 -aineen sidoslujuutta jalometalleihin.

4) OXYGUARD Il 6 ml
* Taméan happea pysayttavan aineen vaikutuksesta PANAVIAF 2.0 -
pasta polymerisoituu.

5) Tarvikkeet
* Sekoituslevy, lasta, sekoituspaperi, pieni harjan pidike, kertakayttdinen
harjan paa, kertakayttdinen suutin, valon pyséayttava levy

VIIl. ASIAANKUULUVAT TUOTTEET
Seuraavia tuotteita tarvitaan erikoismenetelmia varten.

1) CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR 4 ml

* Tama tuote sisaltaa silaanikiinnitysaineen. Sen sekoittaminen
CLEARFIL SE BOND PRIMER —aineen tai CLEARFIL LINER BOND
2V PRIMER —aineen tai CLEARFIL NEW BOND -aineen tai CLEARFIL
PHOTO BOND -aineen kanssa parantaa sidoslujuutta posliiniin tai
kovettuneeseen komposiittiin.

2) K-ETCHANT GEL 6ml
* Tatéa fosforista happoliuosta kaytetdan hiomattoman emalin ja posliiniin
esikasittelyyn.

IX. KLIINISET TOIMENPITEET
1. Perustoimenpide (sideaineen kéyttd)

[HUOM]
Kéayta pastasekoitusta mahdollisimman pian annostelun ja sekoituksen
jalkeen.

1) Pastojen annostelu

1. Oikaise kannassa olevaa merkintaa tyontimen mittausrajalla ja kierra
ruiskua niin, etta se annostelee tarvittavan méaaran pastaa. Ruiskua on
kierrettava vahintaan puoli kierrosta.

2. A paste- ja B paste -aineita on annosteltava sama maara.

3. Annosteltavan pastan maara ruiskua viimeisté kertaa kierrettdessa
saattaa olla epatarkka. Siksi ruisku on poistettava kaytdsta ennen
viimeisen annoksen kaytta.

4. Tarvittava maara pastaa tyypillista kayttoa varten:

Ruiskun kierrokset Kayttd

Puolikas kierros Rungot ja tiivisteet

1 kierros Kruunut

[HUOM]
1. Jos pastaa annostellaan kiertdmalla tydnninta 1/4-kierrosta, tuotteen
suorituskyky saattaa heikentyé pastan kovettuessa.
2. Jos ainetta ei kayteta heti, se on peitettavéa valon pysayttavalla levylla.

2) A paste -aineen ja B paste -aineen sekoitus
Sekoita riittava maara A paste -ainetta ja B paste -ainetta
sekoituslevylla 20 sekunnin ajan. Varmista ennen sekoituslevyn tai
lastan kayttoa, ettei niissa ole vesihuurua. Vesi saattaa lyhentaa
pastasekoituksen kayttoaikaa.

[VAROITUS]
1. Pastasekoituksen kayttdaika voi vaihdella, jos sekoitus on riittdmaton.
2. Pasta on kaytettava 3 minuutin kuluessa sekoittamisesta.

[HUOMAUTUKSIA]
PANAVIA F 2.0 -pastan kayttdajat annostelusta kiinnittamiseen ovat
seuraavat:

PANAVIA F 2.0-pastan kéyttoaika

[VAROITUS]
Jos tartuntapinnassa on sylkea tai verta ALLOY PRIMER -aineen
levityksen jalkeen, puhdista se alkoholiin kostutetulla vanulla ja toista
kasittely ALLOY PRIMER -aineella.

3) ED PRIMER Il -aineen kayttd
Levitd ED PRIMER Il -ainetta tartuntapinnan hampaan koko pinnalle
(emali ja dentiini) tai metallista tai yhdistelmamuovista valmistetulle
tukihampaalle kertakayttoisella harjan paélla tai sienella ja anna sen
vaikuttaa 30 sekunnin ajan.

4) Kuivaus
Poista liika kiinnitysaine sienella tai paperin kérjella, jotta juurikanavaan
tai kaviteetin reunoihin ei muodostu kiinnitysaineen keskittymaa.
Kuivaa kiinnitysaine huolellisesti pehmealla ilmavirralla. Kiinnitysaineen
keskittyma aiheuttaa sideaineen nopean polymerisaation. Ala huuhtele.
Kiinnitysaineen roiskeiden estamiseksi kuivaus on hyvé suorittaa
kayttamalla tyhjiota.

[VAROITUS]
ED PRIMER I -aine on levitettava hammasrakenteen koko pinnalle. Ala
levita sita paikkaan.

[3] PANAVIA F 2.0 -pastan valmistus
Valmista kiinnitysaine kliinisen perustoimenpiteen mukaisesti. Katso kohta
IX.1. "perustoimenpide”.

[4] Kiinnitys
1. Pastasekoituksen levitys paikkaan
Levita pastasekoitus paikkaan.

[VAROITUS]
ALA levita PANAVIA F 2.0 -pastaa hampaan pinnalle, johon on levitetty
ED PRIMER |l -ainetta, silla se nopeuttaa PANAVIA F 2.0 -pastan
kuivumista.

2. Paikan kiinnitys
Kiinnita paikka kaviteettiin tai tukihampaaseen. Kiinnitys on valmis 60
sekunnissa. Kun posliininen laminaattipaallyste on kiinnitetty, anna

Hyvaksyttyjen kovetusvalojen (400~500 nm) valon voimakkuus
*1) Tavallinen halogeeni (>250 mW/cm?), LED (>160 mW/cm®)
*2) Plasmakaari (>2000 mW/cm?), kestavéa halogeeni (>550 mW/cm?)

2. Standardi toimenpide I (kiii kéyttotarkoituk 1-4)
Seuraava kaavio osoittaa standardin kliinisen toimenpiteen .

Paikan pintakésittely
W Kasittele paikan pintaa

Tukihamp jak puhdist

W Puhdista taruntapinta kiinnitysta varten
Hampaan pinnan késittely
W  Kasittele tukihampaan pintaa tai koko kaviteetin pintaa ED
PRIMER Il -aineella
* Jos tuki on valmistettu jalometalliseoksesta, levitd ALLOY
PRIMER -ainetta ensin jalometalliseokseen.

Kiinnity
W Annostele tarvittava maéré kumpaakin pastaa ja sekoita ne
keskendan

Paikan asettaminen

W Levita pastasekoitus paikkaan ja aseta paikka tukeen tai
kaviteettiin

Ylimééréisen sideaineen poisto
W Poista ylimaarainen sideaine reuna-alueilta

L
ko

Koveta kiinnitysaine reuna-alueilta valokovetteista yksikkéa
kayttamalla tai levittamalla OXYGUARD Il -ainetta

Viimeistely
Viimeistele paikka kiillottamalla

[1] Paikan pintakésittely

1. Jalometallit (kruunut, sillat, rungot ja tiivisteet)

1) Hiekkapuhallus (tarpeen mukaan)
Hiekkapuhalla paikan pintaa kayttamalla 30 - 50
mikronialumiinioksidihiukkasta ilman paineen ollessa 4,2 - 7 kg/cm? (60
- 100 PSI); 2 - 3 sekuntia cm*:4 kohden poistaa kiillon saaden aikaan
himmean pinnan.

2) Puhdistus ultradanella
Puhdista paikan pinta ultradéniyksikéssa 2 minuutin ajan.

3) ALLOY PRIMER -aineen kaytto
Levité ohut kerros ALLOY PRIMER -ainetta jalometalliseokseen.

[VAROITUS]
Jos tartuntapinnassa on sylkea tai verta ultradanipuhdistuksen jalkeen,
puhdista se ultradéniyksikdssa neutraalia puhdistusainetta kayttamalla.
Pese se sen jalkeen juoksevalla vedella 1 minuutin ajan.

2. Ei-jalometallit

1) Hiekkapuhallus (tarpeen mukaan)
Hiekkapuhalla paikan pintaa kayttamalla 30 - 50
mikronialumiinioksidijauhetta ilman paineen ollessa 4,2 - 7kg/cm® (60 -
100 PSI); 2 - 3 sekuntia cm*:4 kohden poistaa kiillon saaden aikaan
himmean pinnan.

2) Puhdistus ultradanella
Puhdista paikan pintaa ultradaniyksikdssa 2 minuutin ajan.

[VAROITUS]
Jos tartuntapinnassa on sylkea tai verta ultradénipuhdistuksen jalkeen,
puhdista se ultradaniyksikdssa neutraalia puhdistusainetta kayttamalla.
Pese se sen jalkeen juoksevalla vedella 1 minuutin ajan.

3. Posliinista ja kovettuneesta komposiitista valmistettu paikka (rungot,
tiivisteet, kruunut ja suojapaallysteet)

1) Hiekkapuhallus
Hiekkapuhalla paikan pintaa kayttamalla 30 - 50
mikronialumiinioksidihiukkasta ilman paineen ollessa matala (1 - 2
kg/cm? (14 - 28 PSI)).

2) Syovytys fosforihapolla
Syovyta tartuntapintaa K-ETCHANT GEL -aineella.

3) Huuhtele ja kuivaa
Fosforihapolla syévyttdmisen jélkeen tartuntapinta on huuhdeltava
vedella ja kuivattava.

4) Kasittely silaanikiinnityksella
Silanoi tartuntapinta seuraavaa ainetta kayttamalla:
Kayta naiden aineiden sekoitusta: CLEARFIL PORCELAIN BOND
ACTIVATOR ja CLEARFIL SE BOND PRIMER tai CLEARFIL LINER
BOND 2V PRIMER tai CLEARFIL PHOTO BOND tai CLEARFIL NEW
BOND.

[HUOM]
Siirry paikan pinnan kasittelyn jalkeen nopeasti kiinnittamiseen.

[2] Tartuntapinnan késittely
1. Kaviteetin tai tukihampaan pinnan puhdistus
1) Poista tilapainen sulkuaine tai tilapainen kiinnitysaine tartuntapinnalta.
2) Kun kiinnitat hiomattomaan emaliin tai kaytat kiinnittyvaa siltaa tai
posliinisia laminaattipaéllysteita, levita K-ETCHANT GEL -ainetta
tartuntapinnalle 10 sekuntin ajaksi.

2. Tartuntapinnan kasittely

1) ED PRIMER Il -aineen sekoitus
Annostele 1 tippa Liquid A -ainetta ja 1 tippa Liquid B -ainetta
sekoitusastian syvennykseen ja sekoita.

2) ALLOY PRIMER -aineen kayttd
Jos kaytetaan jalometallista valmistettua tukihammasta, levitd ALLOY
PRIMER -ainetta sen metallipintaan.

paallysteen jahmettya 10 sekunnin ajan ennen ylimaaraisen sideaineen
Ty6vaiheet Kayttdaika poistamista.
1.| Pastojen annostelu 15 min
(kiertdmalla ruiskua saman kierrosméaéaran verran) ! [VAROITUS]
2. [ Pastojen sekoittaminen (20 sekunnin ajan) 3 min Kun kiinnitysaine on kosketuksissa ED PRIMER Il -aineen kanssa, sen
e : - = polymerisaatio nopeutuu.
3.| Paikan asettaminen paineenalla | 60sek | g
-++Juurikanavan ollessa ky a 40 sek. 3. Vi isen pastan poistaminen
4.| Jahmettyminen Ylimaarainen reunoille jaanyt PANAVIA F 2.0 -pasta voidaan poistaa
-++Tavallinen halogeeni, LED " 20 sek. tutkijalla tai pienella jaottimella. Sitten paikka voidaan viimeistella ja
[~ kiillottaa hohkakivella ja vedella.
[OXYGUARD Il -aineen kaytts | 3 min.

4. Sideaineen reunojen kovettaminen

Koveta pastasekoitus sideaineen reunoja pitkin yhdell& seuraavista

toimintatavoista.

@ Jahmettamismenetelméa
Kun kiinnitysaineen valokovettaminen on mahdollista sideaineen
reunoja pitkin (esim. rungot ja tiivisteet), valokoveta kaikki
sideaineen reunaosat 20 sekunnin ajan tavallisilla
halogeenikovetusvaloilla (>250 mW/cm?) tai LED-kovetusvaloilla
(>160 mW/cm?®). Jos kaytetaan plasmakaarikovetusvaloja (>2000
mW/cm?®) tai kestavia halogeenikovetusvaloja (>550 mW/cm?),
sideaineen reunojen kaikkia osia voidaan kovettaa 5 sekunnin ajan.

[VAROITUS]
Peittavaa pastaa ei pida valokovettaa, vaan se kovetetaan OXYGUARD I
-ainetta kayttamalla. Silla on alhainen kovetussyvyys.

@ OXYGUARD I
Kayta OXYGUARD Il -ainetta pastasekoituksen kovettamiseen
seuraavalla tavalla:
Levita OXYGUARD Il -ainetta reunoihin kertakayttéisella harjan
paalla. Poista OXYGUARD Il -aine 3 minuutin jalkeen vanurullalla ja
vesisuihkeella.

[5] Viimeistely
Poista liika kiinnitysaine hampaan pinnalta kiillottamalla.

3. Standardi toimenpide Il (Kéyttétarkoitus 5: pilari)

[HUOM]
Tata toimenpidetta kaytetddn muotoon puristettujen tukien ja
yhdistelm&muovin pilarin kanssa. Metallitdytteiden kiinnitysta koskevat
ohjeet I6ydat kohdasta standardi toimenpide 1. ja tuen ja
yhdistelmamuovin kayttéohjeista.
Seuraava kaavio osoittaa tavallisen pilariin liittyvan toimenpiteen.

Tuen pintakasittely

W Kasittele tuen pintaa tarpeen mukaan
Kaviteetin puhdistus ja juurikanavan aukon valmistus

W Puhdista tartuntapinta ja valmista juurikanavan aukko
Hampaan pinnan késittely

W Kasittele hampaan pintaa ED PRIMER Il -aineella

Kiinnity
W Annostele tarvittava maara pastoja ja sekoita ne keskenaan

Tuen asettaminen paikoilleen
W Levita pastasekoitus tukeen ja aseta se paikoilleen

Valokovetus
W Aseta tuki paikoilleen valokovettamalla kiinnitysainetta

Rakenna yhdistelmdmuovi
W Valmista tukihammas rakentamalla yhdistelmamuovi

'hdistelmaéi vin ko inen ja viimeistely
Muodosta tukihammas yhdistelmamuovia kovettamalla

[1] Tuen pintakésittely
1. Hiekkapuhallus
Hiekkapuhalla tukea tarpeen mukaan.

[HUOM]
Jotkut muotoon puristetut tuet eivat vaadi hiekkapuhallusta. Katso
kaytettavan tuen kayttdohjeet.

2. ALLOY PRIMER -aineen levitys
Levitd ALLOY PRIMER -ainetta tukeen, jos se on valmistettu
jalometalliseoksesta.

[2] Kaviteetin puhdi inen ja juurit "
Poista tilapainen sulkuaine kaviteetista ja tayteaine juurikanavasta.
Valmista ja puhdista juurikanavan aukko Pizo-poraa kayttamalla.

[3] Hampaan pinnan késittely
1. ED PRIMER |l -aineen sekoitus
Annostele 1 tippa Liquid A -ainetta ja 1 tippa Liquid B -ainetta
sekoitusastiaan ja sekoita.

I

ED PRIMER Il -aineen levitys
Levité sekoitus juurikanavaan, juuren pintaan ja hammasrakenteeseen
sienté tai poran vanua kayttamalla. Anna vaikuttaa 30 sekunnin ajan.

©

Yii isen kiinnitysaineen poistaminen (samaa ty6vaihetta
kaytetaan metallitaytteiden kohdalla)

Poista ylimaaréinen kiinnitysaine sienell&, poran vanulla tai paperin
karjella, jotta sité ei keraanny kaviteetin reunoihin ja juurikanavaan.

I

. Kuivaus
Kuivaa kiinnitysaine pehmealla iimavirralla. Kiinnitysaineen roiskeiden
estamiseksi kuivaus on hyva suorittaa kayttamalla tyhjiota.

[VAROITUS]
Kuivaa kiinnitysaine huolellisesti. Kiinnitysaineen keskittymé kaviteetin
reunoissa tai juurikanavassa aiheuttaa pastasekoituksen nopeaa
polymerisaatiota.

[4] PANAVIA F 2.0 -pastan valmistus
Valmista kiinnitysaine kliinisen perustoimenpiteen mukaisesti. Katso kohta
IX.1. "perustoimenpide”.

[5] Tuen asettaminen paikoilleen
1. Levita pastasekoitus tukeen

[HUOMAUTUKSIA]
Pastasekoitus levitetddn metallitukeen kiinnitysté varten.

2. Tuen asettaminen juurikanavaan
Kun pastasekoitus on levitetty tukeen, se on asetettava nopeasti
juurikanavaan. On suositeltavaa, etta tukea varisytetaan kevyesti sita
juurikanavaan asetettaessa, jotta ilmakuplien loukkuuntuminen voidaan
estaa.

[VAROITUS]

« Jos monia tukia asetetaan yhteen hampaaseen, esta ylimaaraisen
sideaineen valuminen muihin juurikanaviin.

« Ala kayta lentuloa kiinnitysaineen viemiseen juurikanavaan. Jos
kiinnitysaine viedaan juurikanavaan yhdistelmamuoviruiskua
kayttamalla, sidosaineen polymerisaatio nopeutuu. Tuki on asetettava
mahdollisimman nopeasti.

3. Ylim&araisen sideaineen levittdminen
Levité ylimaarainen sideaine pienella harjalla jaljellejaavan kruunun ja
tuen paan paalle.

4. Kiinnitysaineen kovettaminen
Valokoveta kiinnitysainetta jaljellejadvaan kruunuun ja tuen paahan 20
sekunnin ajan tavallisilla halogeenikovetusvaloilla (>250 mW/cm®) tai
LED-kovetusvaloilla (>160 mW/cm?®). Jos kéytetaan plasmakaarikovetusvaloja
(>2000 mW/cm?®) tai kestavia halogeenikovetusvaloja (>550 mW/cm?),
kaikkia sideaineen reunoja kovetaan 5 sekunnin ajan.

[HUOM]
Valokovetus on vaikeaa, jos kaytetdén peittavaa sideainetta. Kayta silloin
pilariyhdistelm@amuovia.

[6] Yhdistelmdmuovin rak
Rakenna yhdistelmamuovi tukihampaan valmistamista varten
kayttoohjeiden mukaisesti.

[7] Yhdistelmdmuovin kovetus ja viimeistely
Valmista tukihammas yhdistelmamuovin kovetuksen jalkeen.

4. Standardi pide lll (kiyttétarkoitukset 6: Amaly in sitominen)
Seuraava kaavio osoittaa standardin kliinisen toimenpiteen IIl.

' L hdict
I 1P

W Puhdista ja valmista kaviteetti tavalliseen tapaan
amalgaamipaikkaa varten

Hampaan pinnan késittely
W Kasittele koko kaviteetin pinta ED PRIMER Il -aineella
Sideaineen valmistaminen
W Annostele tarvittava maara kumpaakin pastaa ja sekoita ne
kesken&dén
Amalgaamin asettaminen
W Levita pastasekoitus koko kaviteetin pintaan ja aseta
jauhennettu amalgaami tukeen tai kaviteettiin
Ylimédéréisen sideaineen poisto
W Poista ylimaarainen sideaine reuna-alueilta

Kiinnity
W Koveta kiinnitysaine reuna-alueilta valokovetteista yksikkoa
kayttamalla tai levittamalla OXYGUARD Il -ainetta
Viimeistely
Viimeistele paikkaus

[1] H. k 1 puhdist
Kaviteetin tai tukihampaan pinnan puhdistus
Poista tilapainen sulkuaine tai tilapainen kiinnitysaine tartuntapinnalta.

[2] Hampaan pinnan késittely

Kaésittely ED PRIMER |l -aineella

1) ED PRIMER Il -aineen valmistaminen
Annostele 1 tippa Liquid A -ainetta ja 1 tippa Liquid B -ainetta
sekoituslevylle ja sekoita.

2) ED PRIMER Il -aineen levitys
Levita ED PRIMER Il -ainetta pienelld harjalla tai sienella hampaan koko
tartuntapinnalle (emali ja dentiini), metallista tai yhdistelmé&muovista
valmistetulle tukihampaalle. Anna sen vaikuttaa 30 sekunnin ajan.

3) Kuivaus
Poista ylimaarainen kiinnitysaine sienella tai paperin karjella, jotta sita
ei keraanny kaviteetin reunoille. Kuivaa kiinnitysaine huolellisesti
pehmealla iimavirralla. Kiinnitysaineen keskittyma aiheuttaa
sideaineen nopean polymerisaation. Kiinnitysaineen roiskeiden
estamiseksi kuivaus on hyva suorittaa kéayttamalla tyhjiota.

[3] Kiinnitysail i inen
Valmista kiinnitysaine kliinisen perustoimenpiteen mukaisesti. Katso kohta
IX.1. "perustoimenpide”.

[4] Amalgaamin asettaminen paikoilleen
1. Levita kiinnitysaine kaviteettiin
Levita ohut, tasainen kerros kiinnitysainesekoitusta koko kaviteetin pintaan,
joka on kiinnitetty ED PRIMER |l -aineella. Esta ilman loukkuuntuminen.

[VAROITUS]
Koska ED PRIMER Il -aine nopeuttaa kiinnitysaineen kovettumista,
kiinnitysaine on levitettdva nopeasti kiinnitettyyn kaviteettiin.

2. Amalgaamin tayttd
Jauhennettu amalgaami on nesteytettava kovettumattomaan
kiinnitysaineeseen.
Okkluusion kaiverrus voidaan suorittaa tavalliseen tapaan.

[5] Ylimé&éaréisen sideaineen poistaminen
Ylimaarainen reunoille jaédnyt PANAVIA F 2.0 -pasta voidaan poistaa
tutkijalla tai pienella jaottimella.

[6] Kiinnitysaii ko

Koveta pastasekoitus sideaineen reunoja pitkin yhdell& seuraavista

toimintatavoista.

@ Valokovetusmenetelméa
Kun kiinnitysaineen valokovetus on mahdollista sideaineen reunoja pitkin
(esim. rungot ja tiivisteet), valokoveta kaikki sideaineen reunaosat 20
sekunnin ajan tavallisilla halogeenikovetusvaloilla (>250 mW/cm?) tai LED-
kovetusvaloilla (>160 mW/cm®). Jos kaytetaan plasmakaarikovetusvaloja
(>2000 mW/cm?) tai kestavia halogeenikovetusvaloja (>550 mW/cm?),
kaikkia sideaineen reunojen osia kovetaan 5 sekunnin ajan.

[VAROITUS]
Peittavaa pastaa ei pida valokovettaa, vaan se kovetetaan OXYGUARD I
-ainetta kéayttamalla. Silla on alhainen kovetussyvyys.

@ OXYGUARD I
Kayta OXYGUARD Il -ainetta pastasekoituksen kovettamiseen
seuraavalla tavalla:
Levita OXYGUARD Il -ainetta reunoihin kertakayttoisella harjan paalla.
Poista OXYGUARD Il -aine 3 minuutin jalkeen vanurullalla ja
vesisuihkeella.

[7] Viimeistely
Poista liika kiinnitysaine hammasrakenteesta kiillottamalla.

[TAKUU]
KURARAY MEDICAL INC. vaihtaa kaikki vialliset tuotteet. KURARAY MEDICAL
INC. ei ole vastuussa tuotteiden suorasta, vélillisesté tai erityisesta katoamisesta
tai vahingoista, jotka johtuvat néiden tuotteiden mahdollisesta osaamattomasta
kaytosta. Ennen kayttoa kayttajan on varmistuttava tuotteen sopivuudesta
tarkoitettuun kayttoon. Kayttaja on vastuussa kaikkiin tahan liittyvista riskeista.

[HUOM]
CLEARFIL, PANAVIA ja OXYGUARD ovat KURARAY CO., LTDn tavaramerkke;ja.

Valmistaja

KURARAY MEDICAL INC.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

Euroopan unionin edustaja

KURARAY EUROPE GmbH
Building F821, Hoechst Industrial Park

65926 Frankfurt am Main, Germany

Phone:+49 (0)69 305 35 840 Fax:+49 (0)69 305 35 640
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DUAL CURE DENTAL ADHESIVE SYSTEM

PANAVIA T 2

0197 93/42/EEC

BRUGSANVISNING

I. INDLEDNING
PANAVIAF 2.0 er et dualhzerdende (kemisk og med lys) cementsystem
pa kunsstofbasis for metal-, blandings- og silaniserede porceleenskroner.
PANAVIAF 2.0 bestar af ED PRIMER II, PANAVIA F 2.0-pasta og OXYGUARD II.
ED PRIMER Il indeholder HEMA og 5-NMSA som ogsa MDP og bestar af
veeskerne A og B.
PANAVIA F 2.0-pasta friger fluorider.
ALLOY PRIMER forbedrer bindingen mellem legeringer af aedelmetal og
PANAVIA F 2.0-pasta. Et tinovertraek er ikke nedvendigt.

Il. INDIKATIONER
PANAVIAF 2.0 er egnet til folgende brug:
[1] Cementering af metalkroner og broer, inlays og onlays.
[2] Cementering af keramikkroner, inlays, onlays og veneers.
[3] Cementering af kompositkroner, inlays og onlays.
[4] Cementering af broer.
[5] Cementering af endodontiske opbygningsmaterialer og praefabrikerede stifter.
[6] Amalgambinding.

[BEMAERKNING]
Anvend cementschatteringerne i overensstemmelse med de individuelle
tilfeelde.
Schatteringerne af bindebart cement og de brugbare tilfzelde

[BEMARKNING]
Benyt den blandede masse sa hurtigt som muligt efter fordeling og
blanding.

1) Tilberedning af pastaerne

. Bring markeringen pa skruen til referencelinjen pa sprojten og drej sprojten
for at udtage den nedvendige pastamaengde (mindst halv drejning).

. Af A paste og B paste skal der tages lige store andele.

. Den meengde pasta, der er afgivet under den sidste drejning pa
sprojten, kan vaere ungjagtig. Kasser derfor sprojten for anvendelse af
den sidste benyttelse.

. Den nedvendige pastamaengde for en typisk applikation er:

-

[N

IS

Antal omdrejninger pa sprojten Applikationer

Halv drejning Inlays og onlays

1 drejning Kroner

[BEMARKNING]
1. Hvis pastaen kun tilberedes ved en kvart drejning pa skruen, kan produktets
kvalitet pa grund af en unejagtig blanding veere lavere, efter pastaen er torret.
2. Hvis den ikke straks bruges, ber den deekkes til med et let lag.

2) Blanding af A paste og B paste

Bland i 20 sekunder tilstraekkeligt A paste og B paste i blandingsskalen.
Kontroller, at der ikke er fugt i blandingsskalen eller pa spatlen, for du benytter
den; forekomst af vand kunne nedszette den blandede pastas arbejdstid.

Cementschattering| TC, . [FORSIGTIG]
Restaurering o Light White | Opaque 1. Den blandede pastas arbejdstid kan variere, nar blandingen er utilstraekkelig.
Metalinlays og onlays: metalkroner og broer O O O 2. Pastaen skal anvendes inden for 3 minutter efter blandingen.
Keramik- eller kompositinlays, onlays, kroner og o A A
veneers [BEMARKNING]
Preefabrikerede stifter og stobemetalkerner (@) (@) (@) Arbejdstiderne for PANAVIA F 2.0-pasta er fra tilberedning til
Broer og skinner -tidligere A O [e) komplettering af cementeringen:
senere | O | O | O Arbejdstid for PANAVIA F 2.0
Bundne amalgamrestaureringer (@) © O - .
©: ANBEFALET O: PASSENDE A: IKKE ANBEFALET Arbejdsgange Arbejdstid
1.| Tilberedning af pastaerne .
lll. KONTRAINDIKATORER (ved drejning af sprajten ved lige antal drejninger) 15 min.
[1] Patienter med allergi over for methacrylsyreester monomer. 2. Blanding af pastaen (i 20 sekunder) 3 min
[2] Patienter med allergi over for acetone (ALLOY PRIMER). . .
3. | Iseetning og patrykning af restaureringen 60 sek.
IV. BIVIRKNINGER -+i tilfaelde af en rodkanal 40 sek.
Pa grund af en proteinkoagulation er der risiko for, at slimhinden antager 4.| Lysheerdning
en hvidlig farve, nar den kommer i kontakt med primeren. Dette er et -+-traditionel halogenlampe, LED ™' 20 sek.
midlertidigt feenomen, der forsvinder inden for fa dage.
Paforing af OXYGUARD I 3 min.

V. INKOMPATIBILITET

[1] Anvend ikke eugenol, der indeholder materialer til pulpabeskyttelse og
midlertidig forsegling, da dette far helingsprocessen til at ga langsommere.

[2] Anvend ingen haemostatiske midler med jernholdige bestanddele. De kan
sveaekke bindeevnen, og der er risiko for, at resterende jernioner bevirker en
misfarvning af gingivalranden samt det yderligere omrade omkring gingiva.

[38] Anvend ikke pastaerne PANAVIA F 2.0 sammen med PANAVIA F, da
blandingen ikke kan haerdes fuldstaendigt med lys.

VI. FORHOLDSREGLER
1. Sikkerhedsforholdsregler
1. Hvis der skulle forekomme overfolsomhed som f.eks. udslet eller
dermatitis, som kan henfores til kontakt med produktet, bor du holde
op med at anvende praeparatet samt konsultere en laege.

. For at forhindre forekomsten af overfolsomhed, der fremkaldes af
kontakt med methacrylsyreester monomer, acetone eller syre, bor du
baere handsker eller tage andre beskyttende forholdsregler.

. Veer forsigtig og undga, at produktet kommer i kontakt med hud eller

ojne. For produktet anvendes, daekker du patientens ojne med et

handkleede for at beskytte dennes @jne mod steenk.

Skulle produktet komme i kontakt med den menneskekroppen, ber du

udfere folgende:

<Hvis produktet kommer ind i gjnene>
Skyl straks ojet med rigelige maengder vand og konsulter en lsege.

<Hvis produktet far kontakt med huden>
Tor det straks vaek med en i alkohol vaedet bomuldsvatpind og vask
stedet med rigelige maengder vand.

. Veer opmeerksom pa, at patienten ikke ved en fejltagelse kommer til at

sluge produktet.

Skulle patienten eller lzegen fole sig utilpas ved inhalering af acetone,

der er indeholdt i dette produkt, sa lad denne hvile og indande frisk luft.

Enhver faktisk eller tilnaermelsesvis udsaetningszone af pulpaen bor

deekkes med steerkt bindende kalcium hydroxydmateriale. Anvend ikke

eugenol-materiale til pulpabeskyttelse.

. Hvis du benytter preefabrikerede rustfri stifter, bor stiften ikke komme i
kontakt med metalliske restaureringer. Daek stiften med komposit.

. Undga at se direkte ind i lyset, nar du haerder produktet.

10. Opbevar produktet uden for berns raekkevidde.
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At 30,

Forholdsregler ved h ing og fremgang
PANAVIA F 2.0 polymeriserer gennem hzerdelamper (bolgelsengde:
400 - 515 nm). Benyt en lysblokerende plade for at beskytte materialet
mod kunsigt lys hhv. mod sollys.

Kontroller, at engangsdysen eller engangsborsten er sikkert fastgjort,
sa patienten ikke sluger den.

. Efter restaureringen er anbragt pa tanden, kan cementen heerdes via
det opererende lys. Veer opmaerksom p4, at operationslyset ikke
kommer for teet pa patienten.

=N

n

w

Forholdsregler ved opbevaring

Ma ikke anvendes efter holdbarhedsdatoens udleb. Vaer opmaerksom
pa udlgbsdatoen pa den udvendige side af pakningen.

. ALLOY PRIMER er anteendeligt. Holdes veek fra aben flamme.

Hvis produktet ikke anvendes, skal det opbevares i koleskabet (2-8°C/
36-46°F); for brug skal produktet bringes op pa stuetemperatur.
ALLOY PRIMER bor opbevares ved 2-25°C/36-77°F.

Beskyt produktet mod ekstrem varme eller direkte sollys.

Flasken eller sprojten bor udskiftes, sa snart kunststoffet er brugt ud af flasken
eller sprojten. Dette forebygger fordampningen af det aeteriske indhold.
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VII. KIT-KOMPONENTER
PANAVIA F 2.0 indeholder felgende komponenter. De fas som szet eller
som enkeltkomponenter.

1) ED PRIMER Il (bindende primer) Vaeske A 4 ml, vaeske B 4 ml
* Det er ikke nedvendigt at skylle efter anvendelse. Primeren ma ikke fiernes.

2) PANAVIA F 2.0-pasta A paste 2,3 ml, B paste 2,3ml
* B paste kan fas i 4 farver: TC, Light, White og Opaque.

3) ALLOY PRIMER 1 ml (genbrugsflaske indeholder 5 ml)

* Denne pa metal bindende primer garanterer steerk binding bade for
2edel- og ikke-aedelmetaller.

* Den oger PANAVIA F 2.0s bindekraft over for zedelmetaller.

4) OXYGUARD II 6 ml
* Dette iltblokerende virkemiddel muligger polymerisationen af PANAVIA
F 2.0-pastaen.

5) Tilbeharsprodukter
* Blandingsskal, spatel, blandingspapir, lille penselholder, engangs-
penselspids, engangs-dyse, lag

VIIl. BESLEGTEDE PRODUKTER
De folgende produkter kan fas til specielle procedurer.

1) CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR 4 ml

* Dette produkt indeholder et silan-bindevirkemiddel. Blanding med
CLEARFIL SE BOND PRIMER eller CLEARFIL LINER BOND 2V
PRIMER eller CLEARFIL NEW BOND eller CLEARFIL PHOTO BOND
forbedrer bindeevnen til porceleen eller haerdede blandinger.

2) K-ETCHANT GEL 6 ml
* Denne fosforholdige syreoplasning anvendes til forbehandling af ikke-
forberedt tandemalje og porcelaen.
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IX. KLINISKE PROCEDURER
1. i som binde-cement)

Lysintensitet af godkendte haerdelamper (400-500 nm)

*1) Traditionel halogenlampe (>250 mW/cm?), LED (>160 mW/cm?)

*2) Traditionel lysbuelampe (>2000 mW/cm?), hejeffektiv-halogenlampe
(>550 mW/cm?)

2. Standardproces I (indikationer 1 til 4: for cementering)
Flowtabellen viser den kliniske standardproces I.

Overfladebehandling af restaureringen
W Behandl restaureringens overflade
Rengor stottetanden og cavum
W Renger den tilstedende overflade for at forberede cementeringen
Behandling af tandoverfladen
W  Behandl kavitetens tilstadende overflade eller hele overfladen
med ED PRIMER I
* Nar der er udformet en stotte af sedelmetal, pagferes der
forst ALLOY PRIMER péa sedelmetallegeringen.
Forberedelse af den bindende cement

W  Forbered den nedvendige maengde af hver pasta passende til
det enkelte tilfeelde og bland de to pastaer

Anbringelse af restaureringen

W  Pafer blandingspastaen pa restaureringen og seet derefter
restaureringen pa stotten eller pa kaviteten

Fjernelse af overflodigt cement
W Fjern resterende cement pa kanterne
Hzerdning af bindende cement

W  Heerd den bindende cement pa kantomraderne, idet du
anvender en hzerdelampe eller pafarer OXYGUARD |1

Afsluttende arbejder
Afslut restaureringen med politur

[1] Overfladebehandling af restaureringen
1. AEdelmetaller (kroner, broer, inlays og onlays)
1) Sandblaesning (hvis nedvendigt)
Hvis du sandbleeser restaureringsoverfladen under anvendelse af 30 - 50
Micron-aluminiumspartikler ved et lufttryk pa 4,2 - 7kg/cm? (60 - 100 PSI)
; 2 - 3 sekunder pr. cm?, fiernes glansen, og der genereres et mat finish.
2) Ultralydsrensning
Renger restaureringen i en ultralydsenhed for en varighed pa 2 minutter.
3) Pafor ALLOY PRIMER
Pafor et tyndt lag ALLOY PRIMER pa aedelmetal-legeringen.

[FORSIGTIG]
Hvis den bindende overflade efter ultralydsrensningen er belagt med spyt
eller blod, rengor du fladen i en ultralydsenhed under anvendelse af et
neutralt rensemiddel. Efterfalgende skylles i 1 minut under Iobende vand.

2. Ikke-aedelmetaller

1) Sandbleesning (hvis nedvendigt)
Hvis du sandblzeser restaureringsoverfladen under anvendelse af 30 - 50
Micron-aluminiumspulver ved et lufttryk pa 4,2 - 7kg/cm? (60 - 100 PSI); 2
- 3 sekunder pr. cn?, fiernes glansen, og der genereres et mat finish.

2) Ultralydsrensning
Rengor restaureringen i en ultralydsenhed i 2 minutter.

[FORSIGTIG]
Hvis den bindende overflade efter ultralydsrensningen er belagt med spyt eller
blod, renger du fladen i en ultralydsenhed under anvendelse af et neutralt
rensemiddel, hvorefter du skyller den af i 1 minut under lebende vand.

3. Porceleen og heerdede kompositrestaureringer (inlays, onlays, kroner
0g veneers)

1) Sandblaesning
Sandblees restaureringsoverfladen under anvendelse af 30 - 50 Micron
aluminiumspartikler under svagt lufttryk (1 - 2 kg/cm® (14 - 28 PSI)).

2) /Ets med fosforsyre
FEts den omkringliggende overflade med K-ETCHANT GEL.

3) Skyl efter og tor
Efter zetsningen med fosforsyre skyller du den omkringliggende
overflade med vand og torrer den.

4) Koblingsbehandling med silan
Silaniser den omkringliggende overflade under anvendelse af folgende
artikler:
Pafer blandingen af CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR og
CLEARFIL SE BOND PRIMER eller CLEARFIL LINERBOND 2V
PRIMER eller CLEARFIL PHOTO BOND eller CLEARFIL NEW BOND.

[BEMARKNING]
Efter behandling af restaureringsoverfladen fortsaetter du hurtigt med
cementeringen.

[2] Behandling af den omkringliggende overflade
1. Rengering af kaviteten eller stottetandens overflade
1) Fjern midlertidige teetningsmidler eller midlertidige cementeringsmidler
fra den omkringliggende overflade.
2) Hvis du cementerer pa uslebet tandemalje eller anvender bindende
broer eller opbygget keramik-veneers, paferer du den omkringliggende
overflade K-ETCHANT GEL i 10 sekunder.

2. Behandling af den omkringliggende overflade
1) Bland ED PRIMER Il
Tilbered en drabe af bade veeske A og veeske B i blandingsskalen og

bland dem.

2) Pafer ALLOY PRIMER
Hvis der bruges en stottetand af zedelmetal, paferes ALLOY PRIMER
pa dens metalliske overflade.

[FORSIGTIG]
Hvis den omkringliggende overflade kommer i kontakt med spyt eller blod
efter ALLOY PRIMER er pafert, rengeres den med en i alkohol veedet
bomuldsvatpind, og ALLOY PRIMER paferes endnu en gang.

3) Pafer ED PRIMER Il
Pafer ED PRIMER Il pa hele tandoverfladen (tandemalje og dentin) af
den omkringliggende overflade eller metal- hhv. kompositstettetand med
en engangsbaorstespids eller en svamp og lad det virke 30 sekunder.

4) Torring
Ved at benytte en svampe- eller en lommetorkleedespids fiernes
resterende primer for at forebygge, at der samles primer i rodkanalen
eller ved kavitetens kanter. Tor primeren fuldsteendig med en mild
luftstrem. Veer opmaerksom pa, at en koncentration af primer forer til,
at den bindende cement polymeriseres hurtigt. Skyl ikke ud.
For ikke at beskadige primeren er det fordelagtigt at torre den under vakuum.

[FORSIGTIG]
ED PRIMER Il ber paferes pa hele tandstrukturens overflade. Pafores
ikke pa restaureringen.

[3] Forberedelse af PANAVIA F 2.0-pastaen
Tilbered den bindende cement i overensstemmelse med den kliniske
basisprocedure. Der henvises til paragraf 1X.1. "Basisprocedure”.

[4] Cementering
1. Pafer pastablanding pa restaureringen
Pafer pastablandingen pa restaureringen.

[FORSIGTIG]
PANAVIA F 2.0-pastaen ma IKKE paferes pa den med ED PRIMER I
behandlede tandoverflade, da dette far PANAVIA F 2.0-pastaen til at
hzerde hurtigere.

2. Cementer restaureringen
Cementer restaureringen af kaviteten eller pa stottetanden.
Cementeringen bor afsluttes inden for 60 sekunder. Hvis du
cementerer pa opbygget keramik-veneers, lyshaerder du den veneer i
10 sekunder for du fiernes resterende cement.

[FORSIGTIG]
Nar den bindende cement kommer i kontakt med ED PRIMER II,
accelererer den bindende cements polymerisering.

3. Fjern resterende pasta
Resterende PANAVIA F 2.0-pasta pa kanterne kan fiernes med en
explorer eller en lille skraber. Restaureringen kan sa afsluttes og
poleres med bimsten og vand.

4. Heerdning af cementlinjen

Haeerd den blandede pasta langs med cementlinjen under anvendelse

af en af de folgende to metoder.

@ Lyshaerdning
Nar det er muligt at haerde den bindende cement langs med cementlinjen
som ved inlays og onlays, lyshaerdes hvert omrade pa cementlinjen i en
varighed af 20 sekunder med en traditionel halogenlampe (>250 mW/cm®)
eller en LED (>160 mW/cm®). Hvis der anvendes en plasma-lysbuelampe
(>2000 mW/cm?’) eller en hejeffektiv halogenlampe (>550 mW/cm?), skal
hvert omrade af cementlinjen heerdes i 5 sekunder.

[FORSIGTIG]
Opaque-pastaen burde ikke lyshaerdes men hzerdes ved anvendelse af
OXYGUARD II. Den har en lav heerdningsdybde.

@ OXYGUARD I
Anvend OXYGUARD |l for at heaerde den blandede pasta, som folger:
Pafer OXYGUARD Il pa kanten med en engangs-berstespids. Fjern
OXYGUARD Il efter 3 minutter med en bomuldsvatpind ved
anvendelse af vandstralen.

[5] Finish
Fjern resterende cement, der sidder pa tandoverfladen, ved at polere.

3. Standardprocedure Il (indikation 5: kerne-opbygning)

[BEMARKNING]
Denne procedure egner sig til anvendelse ved praeforarbejdede stifter og
opbygning af kerner. Der henvises til standardprocedure 1 ved
cementering af metalkerner og tilsvarende pa brugsanvisningerne for
stifter og kompositter.
Det nederste forlobsdiagram viser den typiske proces for opbygning af en kerne.

Overfladebehandling af stiften
W Behandl stiftets overflade, som det er nadvendigt
Rengoring af kaviteten og forberedelse af rodkanalens orificium

W Renger den omkringliggende overflade og forbered &bningen
til rodkanalen

Behandling af tandoverflader

W  Behandl tandoverfladen med ED PRIMER Il
Forberedelse af den bindende cement

W Forbered den rigtige maengde af pastaerne og bland dem
Anbringelse af stiften

W Pafor den blandede pasta pa stiften og anbring den pa sin
plads

Lyshaerdning
W Lysheerd den bindende cement for at sikre stiften
Opbygning af kompositten
W  Opbyg kompositten til forberedelse af stotten
Haerdning og finering af kompositten
Heerd kompositten for at forme en stotte

[1] Overfladebehandling af stiften
1. Sandblzesning
Sandblees stiften, som det synes at vaere nodvendigt.

[BEMARKNING]
Visse preebearbejdede stifter behover ikke sandbleesning. Der henvises til
brugsanvisningen vedrorende stiften.

2. Paforing af ALLOY PRIMER
Pafer ALLOY PRIMER pa stiften, hvis det drejer sig om en legering i
edelmetal.

[2] Rengoring af kaviteten og forberedelse af rodkanalen
Fjern provisoriet fra kaviteten og fyldningsmaterialet fra rodkanalen.
Anvend et Peeso-bor og forbered en abning til rodkanalen.

[3] Behandling af tandoverflader
1. Blanding af ED PRIMER I
Tilbered en drabe af bade veeske A og vaeske B i blandingsskalen og
bland dem.

n

. Pafering af ED PRIMER Il
Blanding paferes i rodkanalen, pa rodoverfladen og tandstrukturen
under anvendelse af en svamp eller en bomuldsvatpind. Lad den virke i
30 sekunder.

w

. Fiern overfladig primer (ved metalkerner er samme trin nadvendigt)
Fjern overfladig primer ved anvendelse af en svamp, bomuldsvatpind
eller papir for at undga koncentration af primer i kavitetens kanter og af
rodkanalen.

S

. Torring
Tor primeren med en mild luftstrom. Det er en fordel at torre ved hjeelp
af vakuum for at undga edeleeggelse af primeren.

[FORSIGTIG]
Tor primeren fuldsteendigt. En koncentration af primer pa kavitetens
kanter eller inden i rodkanalen vil forarsage en hurtig polymerisering af
den blandede pasta.

[4] Forberedelse af PANAVIA F 2.0-pastaen
Tilbered den bindende cement i overensstemmelse med de kliniske
basisprocedurer. Der henvises til paragraf IX.1. "Basisprocedure”.

[5] Iszetning af stiften
1. Pafer pastablandingen pa stiften

[BEMARKNING]
Den blandede pasta pasmeres pa metalstiften til cementering.

2. Iszet stiften i rodkanalen
Efter den blandede pasta er pafert pa stiften, feres den hurtigt ind i
rodkanalen. Det er anbefalelsesvaerdigt at lade stiften vibrere let, mens
man forer den ind i rodkanalen, for at undga dannelse af luftbobler.

[FORSIGTIG]

- Veer forsigtig, hvis der skal tilpasses flere stifter i en enkelt tand, sa det
kan undgas, at der flyder resterende cement ned i andre rodkanaler.

« Benyt aldrig en Lentulo-spiral til at indfere den bindende cement i
rodkanalen. Nar den bindende cement indferes i rodkanalen ved hjeelp
af en sprojte, betinger det en hurtigere polymerisering af cementen. Det
er nodvendigt at tilpasse stiften sa hurtigt som muligt.

3. Fordeling af resterende cement
Den resterende cement fordeles over den blivende krone og stifthoved
ved hjeelp af en lille borste.

4. Heerdning af bindende cement
Lysheerd den bindende cement pa den forblivende krone og stilhovedet
i 20 sekunder med en traditionel halogenlampe (>250 mW/cm?) eller en
LED (>160 mW/cm®). Hvis der anvendes en plasma-lysbuelampe
(>2000 mW/cm?®) eller en hejeffektiv halogenlampe (>550 m W/cm?),
skal hver enkelt cementlinjepomrade haerdes i 5 sekunder.

[BEMAERKNING]
Hvis lyshaerdning skulle veere sveert ved brug af Opaque-cement,
benyttes kerne-opbygningskomposit.

[6] Opbygning af kompositterne
Opbyg kompositterne til forberedelse af en stottetand iht. brugsanvisningerne.

[7] Haerdning og finering af kompositterne
Efter kompositterne er blevet hzerdet, forberedes stottetanden.

4. Basisprocedure (indikationer 6: A -estaureringer)
Forlobsdiagrammet nedenfor viser den kliniske basisprocedure IlI.

Rengoring af tandstrukturen
W Renger kaviteten og tilbered den pa saedvanlig vis til en
amalgam-restaurering
Behandlling af overfladen
W Behand! hele kavitetsoverfladen med ED PRIMER I
Forberedelse af den bindende cement
W Forbered den nedvendige maengde af hver pasta i
overensstemmelse med de individuelle krav og bland de to
pastaer
Pélaegning af amalgam
W Pafer den blandede pasta pa hele kavitetsoverfladen og leeg
det pulveriserede amalgam ned i stotten eller i kaviteten
Fjern resterende cement
v Fjern resterende cement pa kanterne
Heerd den bindende cement
W Heerd den bindende cement pa kanterne ved anvendelse af en
lyshaerdeenhed eller ved pafering af OXYGUARD Il

Afsluttende arbejder
Aflsut restaureringen

[1] Rengoring af tandstrukturen
Rengering af kaviteten eller stotteoverfladen
Fjern det forelobigt paferte teetningsmateriale hhv. cementeringsmateriale
fra den bindende overflade.

[2] Behandling af tandoverfladen

Blanding med ED PRIMER ||

1) Forberedelse af ED PRIMER Il
Kom en drabe af bade vaeske A og veeske B i en blandingsskal og bland dem.

2) Pafering af ED PRIMER |1
Pafer ED PRIMER Il pa hele den bindende overflade (tandemalje og
dentin), metal- hhv. kompositstettetanden med en lille borste eller en
svamp og lad det virke 30 sekunder.

3) Tarring
Fjern overflodig primer med en lille svamp eller en sugepapirspids for
at forhindre, at der samler sig primer i kavitetens hjorner. Tor primeren
fuldsteendigt, idet der arbejdes med mild luftstrom. Vaer opmaerksom
pa, at en koncentration af primer forer til, at den bindende cement
polymeriseres hurtigere. Det er en fordel at torre ved hjeaelp af vakuum
for at forebygge edeleeggelse af primeren.

[3] Forberedelse af den bindende
Tilbered den bindende cement i overensstemmelse med den kliniske
basisprocedure. Der henvises til paragraf IX.1. "Basisprocedure”.

[4] Pélaegning af amalgam
1. Pafer den bindende cement i kaviteten
Pafor et tyndt, jeevnt lag af den blandede, bindende cement pa den
kavitetoverflade, der er fyldt med haerdet ED PRIMER Il og pas pa, at
der ikke lukkes luft ind.

[FORSIGTIG]
Da ED PRIMER Il gger haerdningen af den bindende cement, bor den
bindende cement paferes hurtigt.

2. Amalgam-fyldning

Det pulveriserede amalgam ber tykne pa den bindende cement.
Tilpasningen af okklusion kan opnas pa normal vis.

[5] Fjern resterende cement
Selv den mindste rest af PANAVIA F 2.0-pasta, der er tilbage pa
kanterne, kan fiernes med en explorer eller en lille skraber.

[6] Bejd. af den bindende

Heerd den blandede pasta langs med cementlinjen ved hjeelp af en af de

folgende to metoder.

@ Lysheerde-metode
Nar det er muligt at heerde den bindende cement langs med cementlinjen
som ved inlays og onlays, lysheerdes hvert omrade pa cementlinjen i en
varighed af 20 sekunder med en traditionel halogenlampe (>250 mW/cm?)
eller en LED (>160 mW/cm?). Hvis der anvendes en plasma-lysbuelampe
(>2000 mW/cm?) eller en hojeffektiv halogenlampe (>550 mW/cm?), skal
hvert omrade af cementlinjen heerdes i 5 sekunder.

[FORSIGTIG]
Opaque-pastaen burde ikke lyshaerdes men hzerdes ved hjeelp af
OXYGUARD II. Den har en lavere haerdningsdybde.

@ OXYGUARD I
Anvend OXYGUARD |l for at heerde den blandede pasta, som folger:
Pafor OXYGUARD Il pa kanterne med en engangs-berstespids. Fjern
OXYGUARD |l efter 3 minutter med en bomuldsvatpind ved hjeelp af
vandstralen.

[7] Finish
Fjern resterende cement pa tandstrukturen ved at polere den.

[GARANTI]
Et produkt, der beviseligt er defekt, erstattes af KURARAY MEDICAL INC.
KURARAY MEDICAL INC. overtager ingen former for ansvar for direkte,
efterfelgende eller szerlige tab eller skader, der hidrerer fra anvendelsen,
brugen hhv. ikke-brugen af disse produkter. For anvendelsen skal brugeren
definere, om produkterne kan anvendes til det planlagte formal; brugeren
overtager alle risici og det ansvar, der haenger sammen med brugen.

[ANMAERKNING]
CLEARFIL, PANAVIA og OXYGUARD er registrerede varemaerker
tilherende KURARAY CO., LTD.

Producent
KURARAY MEDICAL INC.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

EU-bemyndiget

KURARAY EUROPE GmbH
Building F821, Hoechst Industrial Park

65926 Frankfurt am Main, Germany

Phone:+49 (0)69 305 35 840 Fax:+49 (0)69 305 35 640

INSTRUCOES DE UTILIZACAO

1. INTRODUGAO
PANAVIA F 2.0 é um sistema de cimentacdo a base de resina de dupla
polimerizagéo (polimerizagdo quimica e fotopolimerizagéo) para metais,
compdsitos e porcelana silanizada.
O produto PANAVIA F 2.0 é composto por ED PRIMER I, pasta PANAVIA
F 2.0 e OXYGUARD II.
O produto ED PRIMER Il contém HEMA e 5-NMSA, bem como MDP, e
consiste em dois liquidos, Liquid A e Liquid B.
A pasta PANAVIA F 2.0 liberta fluoreto.
ALLOY PRIMER melhora a forga de adesao para ligas de metal precioso
e pasta PANAVIA F 2.0. Nao é necessaria estanhagem.

II. INDICAGOES
O produto PANAVIA F 2.0 é indicado para as seguintes aplicagdes:
[1] Cimentacéo de coroas e pontes metélicas, inlays e onlays.
[2] Cimentag&o de coroas de porcelana, inlays, onlays e elementos de
prétese fixa (veneer).
[3] Cimentacéo de coroas de resina composta, inlays e onlays.
[4] Cimentacéo de pontes de adesao.
[5] Cimentagéo de nucleos endodénticos e pinos fré-fabricados.
[6] Colagem de amalgama.

[NOTA]
Utilizar tonalidades de cimento adequadas a cada caso.
Tabela: As tonalidades de cimentos adesivos e os casos aplicaveis

Tonalidade de cimento L-ll;;clf\‘t White | Opague
Restauragado (Luz) (Branco) (Opaco)

Inlays e onlays metalicos; coroas e pontes metalicas

Inlays, onlays e veneers de porcelana ou compositos

Pontes de ades&o e placas (splints)  anteriores

posteriores

[©)
)
Pinos pré-moldados e nucleos de metal fundido (@}
A
[©)
[©)

O|0|0|0|> |0
O|0]|0|0[>|O

Restauracdes de amalgama colada
©: RECOMENDADO O: ADEQUADO A: NAO RECOMENDADO

1ll. CONTRA-INDICAGCOES
[1] Pacientes com alergia a monémeros metacrilatos.
[2] Pacientes com alergia a acetona (ALLOY PRIMER).

IV. EFEITOS SECUNDARIOS
A membrana mucosa podera tornar-se esbranquicada quando em
contacto com o primer, devido a coagulagao proteica. Este efeito &
temporario e desaparecera apos alguns dias.

V. INCOMPATIBILIDADE

[1] Nao utilizar materiais contendo eugenol para efeitos de protecgéo da polpa
e obturacéo provisodria, pois estes retardam o processo de polimerizagao.

[2] Nao utilizar agentes hemostaticos contendo compostos férricos, pois estes
materiais poderéo prejudicar a adeséo e os ides férricos residuais poderao
provocar uma descoloragdo da margem do dente ou da gengiva adjacente.

[3] N&o utilizar a pasta PANAVIA F 2.0 em associacao com a pasta
PANAVIA F, pois a mistura de pasta obtida ndo sera completamente
polimerizada através da fotopolimerizagao.

VI. PRECAUCOES
1. Precaucées de seguranca

. Caso ocorra uma manifestagéo de hipersensibilidade do tipo erupgao
cutanea/urticaria ou dermatite provocada pelo contacto com o produto,
interromper a utilizacdo do produto e consultar um médico.

. Para evitar a ocorréncia de episddios de hipersensibilidade derivados
de contacto com monémeros metacrilatos, acetona ou acido, utilizar
luvas ou recorrer a outras medidas de precau¢do adequadas.

. Proceder com a devida cautela para evitar o contacto do produto com a pele
ou com os olhos. Antes de utilizar o produto cobrir os olhos do paciente com
uma toalha, a fim de proteger os mesmos de eventuais salpicos de material.

. Se o produto entrar em contacto com tecidos humanos, proceder do
seguinte modo:
<Se o produto entrar em contacto com os olhos>

Lavar imediatamente os olhos com agua abundante e consultar um médico.
<Se o produto entrar em contacto com a pele>

Limpar imediatamente a zona afectada com uma compressa de

algodao embebida em é&lcool e lavar com &dgua abundante.

. Proceder com precaucao, a fim de evitar que o paciente engula

acidentalmente o produto.

Caso um paciente ou assistente sinta indisposi¢cao devido a inalacao

da acetona contida no produto, providenciar para que possam fazer

uma pausa e respirar ar puro.

. Qualquer porgao de polpa exposta ou area de dentina proxima devera
ser coberta com um preparado de hidréxido de célcio. Nao utilizar
produtos com eugenol para efeitos de proteccdo da polpa.

. Ao utilizar com pinos de ago pré-formados, o pino ndo devera ficar em

contacto com restauragdes metalicas. Cobrir o pino com resina composta.

Evitar olhar directamente para a luz de polimerizagcdo quando for

realizado o processo de polimerizagao.

10. Manter o produto fora do alcance das criangas.
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2. Pr coes de to e manipulacdao

. O produto PANAVIA F 2.0 é polimerizado através de lampada para
fotopolimerizagéo dentaria (comprimento de onda de irradiagéo: 400-
515 nm). Utilizar a placa de protec¢éo para bloqueio de luminosidade,
a fim de evitar a exposi¢ao do material a luz de trabalho ou a luz
natural (radiacdo solar que penetra através de janelas).

. Assegurar que o bocal descartavel ou escova de pincel descartavel se
encontra convenientemente fixo, a fim de evitar que o paciente os
possa engolir acidentalmente.

. Apds colocar a restauragao no dente, o cimento podera ser sofrer
polimerizagao devido & incidéncia da luz operatéria. Proceder com precaugao
para que a luz operatéria ndo fique demasiado préxima do paciente.
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Precaucées de armazenamento

Nao utilizar o produto depois de expirada a data de validade. Ter em

atencao a data de validade indicada no exterior da embalagem.

O produto ALLOY PRIMER é inflamavel. Manter afastado da chama.

. O produto devera ser refrigerado (2-8°C/36-46°F) enquanto ndo estiver
a uso; antes da sua aplicagao assegurar que o produto se encontra a
temperatura ambiente.

. O produto ALLOY PRIMER deveréa ser armazenado a temperaturas de

2-25°C/36-77°F sempre que nao estiver a uso.

Manter afastado de fontes de calor extremo ou radiagéo solar directa.

. A'tampa do frasco ou da seringa devera voltar a ser reposta assim que

a resina tiver sido retirada do frasco ou da seringa. Este procedimento

permitird evitar a evaporagao dos componentes volateis.
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VIl. COMPONENTES DO KIT
O produto PANAVIA F 2.0 é composto pelos seguintes componentes.
Estes componentes podem ser fornecidos em forma de kit ou individualmente.

1) ED PRIMER Il (primer de ades&do) Liquid A 4 ml, Liquid B 4 ml
* Nao é necessaria lavagem apds a aplicacéo, e o primer ndo devera ser removido.

2) Pasta PANAVIAF 2.0 A paste 2,3 ml, B paste 2,3 ml
* A pasta B denominada B paste esta disponivel em quatro tonalidades
diferentes: TC, Light, White e Opaque.

3) ALLOY PRIMER 1 ml (frasco de recarga com 5 ml)

* Este primer para adesao de metal proporciona uma grande forca de
adesao tanto para metais preciosos, como para metais basicos.

* Optimiza a forca de adesao do produto PANAVIA F 2.0 com metais preciosos.

4) OXYGUARD lI 6 ml
* Este agente inibidor de oxigénio permite a polimerizagao da pasta PANAVIA F 2.0.

5) Acessorios
* Prato de mistura, espatula, papel de mistura, pequeno cabo de pincel, escova
de pincel descartavel, bocal descartavel, placa de bloqueio de luminosidade

VIIl. PRODUTOS RELACIONADOS
Os seguintes produtos sao necessarios para procedimentos especificos.

1) CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR 4 ml

* Este produto contém um agente de colagem por silanizagdo. A mistura do
mesmo com CLEARFIL SE BOND PRIMER ou CLEARFIL LINER BOND
2V PRIMER ou CLEARFIL NEW BOND ou CLEARFIL PHOTO BOND
optimiza a for¢ca de ades&o da porcelana ou compoésito polimerizado.

2) K-ETCHANT GEL 6ml
* Esta solug&o de acido fosforico é utilizada no tratamento preliminar de
esmalte intacto e porcelana.

IX. PROCEDIMENTOS CLINICOS
1. Procedimento bésico (utilizacao de cimento adesivo)

[NOTA]
Utilizar a pasta misturada o mais brevemente possivel apds retirar e

misturar a mesma.

1) Dosagem das pastas

1. Alinhar a marcacéo existente na porca com a linha de referéncia
existente no émbolo e rodar a seringa para distribuir a quantidade de
pasta necesséria. A rotagdo minima da seringa devera ser meia volta.

2. Deverao ser distribuidas quantidades idénticas das duas pastas, A paste e B paste.

3. A quantidade de pasta distribuida na Ultima rotacao da seringa podera
nao ser exacta. Consequentemente, é aconselhavel eliminar a seringa
antes de utilizar a dltima porgao de produto.

4. A quantidade de pasta necessaria para uma aplicacao tipica é:

Numero de rotagdes da seringa Aplicacbes
Meia volta Inlays e onlays
1 volta Coroas

[NOTA]
1. Se a pasta for retirada rodando o émbolo um quarto de volta, a eficacia
do produto podera ser comprometida quando a pasta endurecer.
2. Caso nao venha a ser utilizada imediatamente, a pasta devera ser
protegida com uma placa de bloqueio de luz.

2) Mistura das pastas, A paste e B paste

Misturar uma quantidade suficiente de ambas as pastas, A paste e B paste,
no prato de mistura, durante 20 segundos. Assegurar que nao existe
condensacao de agua no prato de mistura ou na espatula antes os utilizar; a
presenca de agua poderd encurtar o tempo de aplicacao da pasta misturada.

[ATENCAQ]
1. O tempo de aplicagdo da pasta misturada podera variar se a mistura
for insuficiente.
2. A pasta devera ser utilizada no prazo de 3 minutos apés misturada.

[OBSERVAGCOES]
Os tempos de aplicagao da pasta PANAVIA F 2.0 a partir do momento em
que é retirada da embalagem até a concluséo da cimentacao sao:

Tempo de aplicacdo da pasta PANAVIA F 2.0

Etapas de trabalho Lepngggg
1.| Dosagem das pastas .
(rodando a seringa 0 mesmo numero de vezes) 15 min.
2. | Mistura das pastas (durante 20 seg.) 3 min.
3.| Colocagdo da restauragdo sobpressdo _ __ __ _____| 60seg. |
--*No caso de canal radicular 40 seg.
4. | Fotopolimerizacdo
++-Halogéneo convencional, LED™ 20 seg.
|~ --Lampada de plasma, halogéneo rapido2 | 5seg. |
| Aplicagdo de OXYGUARD I | 3min. |

Intensidade luminosa de lampadas de fotopolimerizagéo aprovadas (400~500 nm)
*1) Halogéneo convencional (>250 mW/cm?), LED (>160 mW/cm?)
*2) Lampada de plasma (>2000 mW/cm?), halogéneo répido (>550 mW/cm?)

2. Prc dii ) Standard | (indicacées 1 a 4: para cimentacdo)
O diagrama operacional apresentado em seguida apresenta o
procedimento clinico standard |

Tratamento da supetrficie da restauracdao

W Tratar a superficie da restauracéo
Limpeza do abutment (pilar) e da cavidade
W Limpar a superficie aderente para preparar a mesma para
a cimentacéo
Tratamento da superficie dentdria

W Tratar a superficie do abutment (pilar) ou toda a superficie da
cavidade com ED PRIMER Il
* Caso o abutment (pilar) seja feito em liga de metal precioso,
aplicar previamente ALLOY PRIMER na liga de metal precioso.

Preparacéao do cimento adesivo

W Retirar da embalagem a quantidade necessaria de cada pasta
consoante o caso e misturar as duas pastas

Colocacao da restauracdao

W Aplicar a mistura de pasta na restauragéo e colocar a
restauracao no abutment (pilar) ou cavidade

R ¢do do cil /
W Remover o cimento em excesso das zonas marginais

Polimerizacao do cimento adesivo

W Polimerizar o cimento adesivo nas zonas marginais, utilizando
uma unidade de fotopolimerizag&o ou aplicando OXYGUARD |1

Acabamento
Proceder ao acabamento da restauragéo, polindo a mesma

[1] Tratamento da superficie da restauracdo

1. Metais preciosos (coroas, pontes, inlays e onlays)

1) Tratamento com jacto de particulas de alumina (conforme necessario)
Tratar a superficie da restauragdo com jacto de particulas de alumina
de 30 - 50 micron a uma pressao de ar de 4,2 - 7 kg/cm® (60 - 100 PSI);
2 - 3 segundos por cm’ sera o necessario para remover o polimento,
permitindo obter um acabamento mate.

2) Limpeza ultrasénica
Limpar a superficie da restauracao numa unidade ultrasénica durante 2 minutos.

3) Aplicagao de ALLOY PRIMER
Aplicar uma camada fina de ALLOY PRIMER na liga de metal precioso.

[ATENCAQ]
Se a superficie aderente for contaminada por saliva ou sangue apés a limpeza
ultrasonica, limpar a superficie aderente na unidade ultrasonica, utilizando um
detergente neutro e, em seguida, lavar durante 1 minuto com agua corrente.

2. Metais ndo preciosos

1) Tratamento com jacto de particulas de alumina (conforme necessario)
Tratar a superficie da restauragéo com jacto de p6 de alumina de 30 -
50 micron a uma pressao de ar de 4,2 - 7 kg/cm® (60 - 100 PSI); 2 - 3
segundos por cm’ seré o necessario para remover o polimento,
permitindo obter um acabamento mate.

2) Limpeza ultrasénica
Limpar a superficie da restauracao numa unidade ultrasénica durante 2 minutos.

[ATENGAO]
Se a superficie aderente for contaminada por saliva ou sangue ap6s a limpeza
ultrasénica, limpar a superficie aderente na unidade ultrasénica, utilizando um
detergente neutro e, em seguida, lavar durante 1 minuto com agua corrente.

3. Restauragao de porcelana e compésito polimerizado (inlays, onlays,
coroas e veneers)

1) Tratamento com jacto de particulas de alumina
Tratar a superficie da restauragéo com jacto de particulas de alumina de
30 - 50 micron, a uma press&o de ar reduzida (1 - 2 kg/cm® (14 - 28 PSI)).

2) Cauterizagao com é&cido fosférico
Cauterizar a superficie de adesdo com K-ETCHANT GEL.

3) Enxaguamento e secagem
Apos a cauterizagdo com acido fosférico, lavar a superficie de adesao
com &agua e secar.

4) Tratamento de colagem por silanizagao
Silanizar a superficie aderente, utilizando os seguinte produtos:
Aplicagéo da mistura de CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR e
CLEARFIL SE BOND PRIMER ou CLEARFIL LINER BOND 2V
PRIMER ou CLEARFIL PHOTO BOND ou CLEARFIL NEW BOND.

[NOTA]
Uma vez tratada a superficie da restauragao realizar rapidamente a cimentagéo.

[2] Tratamento da superficie aderente
1. Limpeza da cavidade ou superficie do abutment (pilar)
1) Remover o agente de obturagdo proviséria ou cimento provisério da
superficie aderente.
2) Para a cimentagéo de esmalte intacto ou para pontes coladas ou veneers de
porcelana, aplicar K-ETCHANT GEL na superficie aderente durante 10 segundos.

2. Tratamento da superficie aderente

1) Mistura do ED PRIMER |1
Verter uma gota de cada um dos dois liquidos, Liquid A e Liquid B, num
deposito do prato de mistura e misturar.

2) Aplicagao de ALLOY PRIMER
Se for utilizado um abutment (pilar) de metal precioso, aplicar ALLOY
PRIMER na superficie metalica do mesmo.

[ATENCAQ]
Se a superficie aderente for contaminada com saliva ou sangue apds a aplicagao
do ALLOY PRIMER, limpar a superficie aderente com uma compressa de




algodao embebida em &lcool e aplicar novamente ALLOY PRIMER.

3) Aplicagéo de ED PRIMER Il
Aplicar ED PRIMER Il em toda a superficie dentaria (esmalte e
dentina) da superficie aderente ou do dente retentor de metal ou resina
composta, utilizando uma escova de pincel descartavel ou esponja, e
deixar actuar durante 30 segundos.

4) Secagem
Utilizando uma esponja ou ponta de papel remover o excesso de primer,
a fim de evitar a formacao de uma acumulagéo de primer no canal
radicular ou nos cantos da cavidade. Secar completamente o primer com
um sopro de ar suave. Nao esquecer que uma acumulacgao de primer
causara uma polimerizagé@o acelerada do cimento de ades&o. Nao lavar.
Para evitar uma eventual projeccdo do primer é pratica aconselhavel
secar utilizando simultaneamente um método de aspiragao.

[ATENGAQ]
O produto ED PRIMER Il devera ser aplicado em toda a superficie da
estrutura do dente. Nao aplicar na restauracgao.

[3] Preparacao da pasta PANAVIA F 2.0
Preparar o cimento adesivo de acordo com o procedimento clinico basico.
Consultar o ponto IX.1.”procedimento basico”.

[4] Cimentacao
1. Aplicacao da mistura de pasta na restauragao
Aplicar a mistura de pasta na restauracao.

[ATENGAQ]
NAO aplicar pasta PANAVIA F 2.0 na superficie dentaria tratada com ED
PRIMER II, pois tal ir4 acelerar o endurecimento da pasta PANAVIA F 2.0.

2. Cimentacao da restauracao
Cimentar a restauracéo a cavidade ou ao abutment (pilar). A
cimentag&o devera ser concluida no espago de 60 segundos. Na
cimentagao de elementos de veneer de porcelana fotopolimerizar o
veneer durante 10 segundos, removendo o cimento em excesso.

[ATENCAQ]
O contacto do cimento adesivo com o ED PRIMER Il ir4 acelerar a
polimerizagao do cimento adesivo.

3. Remocao da pasta excedente
Qualquer porcéo excedente de pasta PANAVIA F 2.0 localizada na
margem podera ser removida com uma sonda ou pequena raspadeira.
A restauracdo podera entdo ser acabada e polida com pomes e agua.

4. Polimerizagao da margem de cimentagcao

Polimerizar a pasta misturada ao longo da junta de cimentacéao,

utilizando um dos dois métodos que se seguem.

@ Meétodo de fotopolimerizagéo
Sempre que for possivel fotopolimerizar cimento adesivo ao longo da
margem de cimentag&o, como em inlays e onlays, fotopolimerizar cada
seccao da margem de cimentacdo durante 20 segundos, utilizando
lampadas de fotopolimerizagéo de halogéneo convencionais (>250
mW/cm®) ou lampadas de fotopolimerizagdo de LED (>160 mW/cm?).
Caso sejam utilizadas para a fotopolimerizag@o lampadas de plasma
(>2000 mW/cm?) ou lampadas de halogéneo répido (>550 mW/cm?),
cada secgao do cimento dever ser polimerizada durante 5 segundos.

[ATENGAQ]
A pasta opaca (Opaque paste) ndo devera ser fotopolimerizada e sim
polimerizada através da utilizacdo de OXYGUARD II. Tem uma
profundidade de polimerizagao reduzida.

@ OXYGUARD I
Utilizar OXYGUARD Il para polimerizar a mistura de pasta do
seguinte modo:
Com uma escova de pincel descartavel aplicar OXYGUARD Il na
margem. Apds 3 minutos remover o OXYGUARD |, utilizando um
rolo de algodao e spray de agua.

[5] Acabamento
Remover o cimento aderido a superficie do dente através de polimento.
3. Pr il tandard Il (Indicagao 5: Construgdo do nicleo)
[NOTA]

Este procedimento destina-se a ser utilizado com um pino pré-formado e
construgdo de nucleo com resina composta. Para a cimentagao de
nucleos metalicos, consultar o procedimento 1. e as instrugdes de
utilizag@o do pino e resina composta.

O diagrama que se segue apresenta um procedimento tipico para
construgdo de nucleo.

Tratamento da superficie do pino
W Tratar a superficie do pino consoante necessario

Limpeza da cavidade e preparagdo de um orificio no canal radicular
W Limpar a superficie aderente e preparar a abertura do canal radicular

Tratamento da superficie dentaria
W Tratar a superficie do dente com ED PRIMER Il

Preparacao do cimento adesivo

W  Retirar da embalagem a quantidade necessaria de cada uma
das pastas e misturar as mesmas
Assentamento do pino

W Aplicar a mistura de pasta no pino e assentar o mesmo
Fotopolimerizacao
W Fotopolimerizar o cimento adesivo, a fim de fixar o pino na
sua posi¢ao
Reconstrucao com resina composta

W Preparar o abutment (pilar) recorrendo a uma construgao com
resina composta

Polimerizacao e acabamento da resina composta

Polimerizar a resina composta de modo a formar um abutment (pilar)

[1] Tratamento da superficie do pino
1. Tratamento com jacto de particulas de alumina
Tratar o pino com jacto de particulas conforme necessario.

[NOTA]
Alguns pinos pré-formados néo requerem tratamento prévio. Consultar as
instrucdes de utilizacao especificas para o tipo de pino.

2. Aplicagao de ALLOY PRIMER
Aplicar ALLOY PRIMER no pino caso se trate de um pino de liga de metal precioso.

[2] Limpeza da cavidade e preparagao do canal radicular
Remover o agente de obturag&o provisorio da cavidade e o material de
enchimento do canal radicular. Utilizando uma broca Pizo, preparar e
limpar a abertura do canal radicular.

[3] Tratamento da superficie do dente
1. Mistura do ED PRIMER Il
Verter uma gota de cada um dos dois liquidos, Liquid A e Liquid B, no
prato de mistura e misturar.

. Aplicacdo de ED PRIMER Il
Utilizando uma esponja ou um canudo de algodao aplicar a mistura no
canal radicular, na superficie do dente e na estrutura do dente. Deixar
actuar durante 30 segundos.

n

«@

Remocao do primer em excesso (0 mesmo passo é necessario
também no caso de nlcleos metalicos)

Utilizando uma esponja, canudo de algodéo ou ponta de papel remover
o primer em excesso, a fim de evitar a sua acumulagdo nos cantos da
cavidade e no interior do canal radicular.

IN

. Secagem

Secar o primer com um sopro de ar suave. E aconselhavel efectuar a
secagem utilizando simultaneamente um método de aspiracao, a fim
de evitar uma eventual projecgao do primer (salpicos).

[ATENCAQ]
Secar completamente o primer. A acumulagdo de primer nos cantos da
cavidade ou no interior do canal radicular ter4& como consequéncia uma
rapida polimerizagdo da pasta misturada.

[4] Preparacao da pasta PANAVIA F 2.0
Preparar o cimento adesivo de acordo com o procedimento clinico basico.
Consultar o ponto IX.1. “procedimento basico”.

[5] Assentamento do pino
1. Aplicacao da mistura de pasta no pino

[OBSERVAGOES]
A pasta misturada é aplicada no pino metalico para efeitos de cimentagéo.

2. Assentamento do pino no canal radicular
Apos aplicar a mistura de pasta no pino, inserir rapidamente o mesmo
no canal radicular. E aconselhavel vibrar ligeiramente o pino ao inserir o
mesmo no canal radicular, a fim de evitar a infiltracao de bolhas de ar.

[ATENGAQ]

« Se for necessario o assentamento de varios pinos num unico dente,
proceder com precaucao para evitar que o cimento em excesso flua
para outros canais radiculares.

« Nunca utilizar uma espiral para obturagéo de canais (lentulo) para inserir 0 cimento
adesivo no canal radicular. Se o cimento adesivo for inserido no canal radicular
mediante utilizacdo de uma seringa para resina composta, a polimerizagéo do
cimento sera acelerada. E necessario assentar o pino o mais rapidamente possivel.

3. Espalhamento do cimento em excesso
Utilizando uma pequena escova, espalhar o cimento em excesso sobre
a restante coroa e cabeca do pino.

(GL) OAHTIEZ XPHEHE

I. EIZArQrH
To PANAVIA F 2.0 eival €va oUotnua SLArG MOAUHEPL{OHEVNG PNTIVNG
OUYKOAANONG (XNHMLKA KAl HE PWTOTIOAUPEPLOUS) Yia HETAAALKEG
QroKaTaoTACELG, AMoKATACTACELG oUvBETNG pNntivng (composite) kat
anokataoTtacelg olthaviou-nopoeAavng.
To PANAVIA F 2.0 anoteAeitat ané 1o ED PRIMER I, Tnv ndota
PANAVIA F 2.0 kat to OXYGUARD II.
To ED PRIMER Il neptéxet o HEMA kat to 5-NMSA 6mwg emniong to
MDP to orolo neplexet To Liquid A kat To Liquid B.
H naota PANAVIA F 2.0 anteAeuBepwvel pBdpLo.
To ALLOY PRIMER BeATwwvel Tnv LkavotnTa GUYKOAANONG Twv
ETLPAVELWY ard MOAUTIHA HETAAAQ KAl TNV LKAvOTNTa CUYKOAANONG TG
naotag PANAVIA F 2.0. Aev eival avaykaia n eMKacoLTEPWan.

Il. ENAEIZEIZ

To PANAVIA F 2.0 evdeikvuTat yla TIG MApakaTw XPNoeLg:

[1] ZuykoAAfoEeLlg Oe HETANALKEG KOPWVEG Kal YEPUPEG, EVEETWV (inlays),
€MeVOETWV (onlays).

[2] ZuykoAAioEeLg O Kopwveg TopoeAavng, evBETwY (inlays), eMevBETwY
(onlays) kat Oyewv.

[3] ZuykoAAOELG OE KOPWVEG CUVBETNG PNTivNg, EVBETWV (inlays),
EMEVOETWVY .

[4] ZuykOAANON YEPUPLIV.

1. KUpia dadikacia (xprion Tng koviag cuyk6AAnong)
[ZHMEIQZH]
XpnotdomnoleloTe TNV avapepLtyyevn naota 600 to duvatov
OUVTOUOTEPA AT TNV OTLYMN TNG MAPACKEUNG.
1) MNapaokeun Twv UAKWY
1. EuBuypappiote To onuadt 0To MEPKOXALO HE TNV YPAWMY OTO
£UBONO KL MEPLOTPEYTE TNV OUPLYYA YLa va ByEL 1 ArnatToupevn
noodTNTa TNG NActag. H EAAXLoTN MeEPLOTPOPN TNG oUPLYYag
TIPEMEL va €lvat PULoT) OTPOPN.
. OLmnoocdtnTeg anod tnv A paste kat Tnv B paste npenel va eival (oeq.
. Hmoodtnta tng ndotag mnou Byaivel arnod tnv TEAeUTaia MEPLOTPOPH
NG ouplyyag PTopel va pnv sivat akpifrg. Ma to Adyo autd,
anoppiyTe TNV oUPLYYa TIPLV XPNOLUOTIOOETE TNV TeAeuTaia
mocdTnTaA.
4. H anattopevn nmoogdTnta nactag yla pia TUTILKY epappoyn ivat:

MeploTpoPEg TNG oupLyyag Epappoyeg
Muor| meploTpopn ‘EvBeTa kal emévBeTa
1neplotpopn Kopwveg

w N

[ZHMEIQZH]
1. Edv adeldoete maoTa nepLOTPEPOVTAG Katd To 1/4, pmopel va
EMNPEACTE( N anddoom Tou MPOLGVTOG KATA TNV OKANpuvan.
2. Edv nndaota dev xpnotdornonBei apeoa, MPEMEeL va KaAUPOel pe To
£10K6 KAAUppa TpooTaciag and To Gpwg.
2) Avaugn tng A paste kat tng B paste
Avapi§te Tnv A paste kat Tnv B paste oto dioko avauigng ya 20

4 Pollme.r |zagao do_ cimento a(_ieswc_) . 8] ZUYKO)‘MG“ EVBOBOVTIKIGY QVACUOTAGEWY KAl MPOKATACKEUAOHEVWY SdeutepdAemTta. Asv TIPETEL va UTTAPYXEL uypacia oTov dioko avapEng i
Fotopolimerizar o cimento adesivo existente na restante coroa e cabeca do pino afovwy. OTNV OMATOUAG TIPLY QTG THY XPRON, YLATL N MApoUsia vEpoU MopEL va
durante 20 segundos, utilizando lampadas de fotopolimerizacéo de halogéneo [6] ZuykOAANON apalyapaTwy. LELGOEL TOV Xpovo ENEEEpyaciac m:: AVAELYREVNG nc’xcrqu
convencionais (>250 mW/cm®) ou lampadas de fotopolimerizag&o de LED (>160 [ZHMEIQZH] [MPOZOXH] :
mW/cm?). Casozsejanj utilizadas para a fyotopolylmerlzagao Iampadazs de plasma Xpr]ol:pono[slcrje g Ku:ra}\}\n)\sq XPWHATLKEG ATIOXPWOELG TIOU 1. O Yp6vog ENeEepyaciag Te avaepyuéwng MAoTag HMopel va
(>2000 mW/cm?) ou lampadas de halogéneo rapido (>550 mW/cm?), cada TawpLalouv oe KABE MepimTwaon. TIOWKIAAEL Qv 1) QVALER BEV EXEL YIVEL 0woTa
margem de cimentac&o devera ser polimerizada durante 5 segundos. E[V;Ka(f: Tu XPWHATA TWV KOVIWY CUYKOAANONG KAl TwV MEPLTTWOEWY 2. H ndoTa npénet va Xpnowonomgel péoa 08‘ Tpla 3 AETITa ané Tnv

INOTA] PAPHOYNG TIApacKeUn TNG.

£ i ariganE - " . Anoéypwon koviag | TC, . [MAPATHPHZEIZ]

E dificil efectuar uma fotopolimerizacao se for utilizado o cimento opaco; 4 ) White |Opaque . . . . .

utililz.;lrI resina composta ll":lraI conlstrggéo de m’:cllelos I ° Anokardotaon Light P Ot xpdvot EHEE'EDV(EIO'LCIQ NG naotaq PANAVIA F ?'0 Qro v oTyun

’ MetaAAka €vBeta (inlays) kat emévbeta (onlays), © o O TNG MAPACKEUNG HEXPL TNV OAOKAPWON TNG GUYKOAANONG eivat:
[6] Reconstrugdo com resina composta METAAMKEG KOPWVEG Kal YEQUPEG Xpévog eneEepyaciag tng PANAVIA F 2.0
Efectuar a reconstrugédo com resina composta para preparagéo do dente ‘EvBeta nopoeAdavng 1y ouvBeTng pntivng, ) A A $T6B1a epyaciag Xpovog
pilar (abutment), de acordo com as instrugdes de utilizagao. enévBeta kau emiypiopata _ . enegepyasiag
MPOCYNUATICHEVOL GEOVEG KAl XUTEUTEQ © ° ° 1.| Adeiaopa TV UMKV ) ) ) 15 AemTa.
[7] Polimerizagdo e acabamento da resina composta METAAAIKEG AVAOUOTACELG (MepLOTPEPOVTAG TNV OUPLYYA (00 APLBUO OTPOPWY)
Apds polimerizar a resina composta, preparar um dente retentor (pilar / abutment). IEpupeg Kat vapBnkeg EUMPOTBLOL A O © 2.| AVAULEN TWV UKDV 3 AenTa
orioBiot © © © (yta 20 deut.) .

4. Procedimento standard lll (Indicagées 6: Col de amal; ) - . . 3. ] ToroBEtnon g anokatdotaong oe mieon 60 deut.

O diagrama operacional apresentado em seguida apresenta o ZuvBedepgveg anokataoTdoels apaiyduarog © © ) T rny nepimtwon evdoplikey cEovaw | 40 Seur, |

procedimento clinico standard IlI. ©: ZYNIZTATAI  O: IKANOMOIHTIKO A: AEN ZYNIZTATAI .

4.| OWTOTOAUMEPLONOG 20 Beut
Limpeza da estrutura do dente IIl. ANTENAEIZEIE | o Zuspatiosaloydvou LEDT ] T
W Limpar e preparar a cavidade da forma usual para uma [1] Z& aoBeveig pe LOoTOPLKS UTEPELUALOBNTIAG OF HEBAKPUALKA ToEou mMAdopatog, ) 5 Seut
restauragdo de amalgama HovopEPN. Aduna aloyévou uynirig anédoong*?
2] Xe aobeveig pe LO0TOPIKS uTiepeualobnoiag oTnv aketévn (ALLOY [ Eoapuovi Tou OXYGUARD I 7717 3 xent a |
Tratamento da superficie do dente 2l PRIMER). G o P notac ot n( Egappoyr Tou OXYGUARD II 3 Aemta.

W Tratar toda a superficie da cavidade com ED PRIMER I

Preparacao do cimento adesivo
W Verter a quantidade necessaria de cada pasta, conforme o
caso, e proceder a mistura das duas pastas
Colocacao da amalgama

W Aplicar a pasta misturada em toda a superficie da cavidade e
colocar a amalgama triturada no abutment (pilar) ou cavidade

R 30 do ci > em

&

v Remover o cimento excedente nas zonas marginais

Polimerizagao do cimento adesivo
W Polimerizar o cimento adesivo nas zonas marginais, utilizando
uma unidade de fotopolimerizagéo ou aplicando OXYGUARD |1

Acabamento
Executar o acabamento da restauracao

[1] Limpeza da superficie do dente
Limpeza da cavidade ou superficie do dente pilar (abutment)
Remover o material de obturagdo provisoria ou cimento provisério da
superficie aderente.

[2] Tratamento da superficie do dente

Tratamento com ED PRIMER Il

1) Preparagao do ED PRIMER I
Verter uma gota de cada um dos dois liquidos, Liquid A e Liquid B, no
prato de mistura e misturar.

2) Aplicacao de ED PRIMER I
Aplicar ED PRIMER Il em toda a superficie dentaria aderente (esmalte
e dentina), metal, ou abutment de resina composta, utilizando uma
pequena escova ou esponja, e deixar actuar durante 30 segundos.

3) Secagem
Utilizando uma esponja ou ponta de papel, remover o excesso de primer
para evitar acumula¢&o nos cantos da cavidade. Secar completamente o
primer, utilizando um sopro de ar suave. Nao esquecer que uma
acumulacéo de primer causara uma polimerizacao acelerada do cimento
de adesao. Para evitar uma eventual projeccdo do primer é préatica
aconselhavel secar utilizando simultaneamente um método de aspirag&o.

[3] Preparacao do cimento adesivo
Preparar o cimento adesivo de acordo com o procedimento clinico basico.
Consultar o ponto IX.1. “procedimento basico”.

[4] Colocacao da amalgama
1. Aplicacdo do cimento adesivo na cavidade
Aplicar uma camada fina e uniforme de cimento adesivo misturado em
toda a superficie da cavidade preparada com ED PRIMER II, tendo o
cuidado de evitar uma possivel infiltracdo de ar.

[ATENGAQ]
Dado que o ED PRIMER Il acelera o endurecimento do cimento adesivo,
este devera ser rapidamente aplicado na cavidade preparada com o primer.

2. Enchimento de amalgama
A amalgama triturada deverd ser condensada no cimento adesivo ndo endurecido.
A modelagem oclusal podera ser executada da forma usual.

[5] Remocéo do cimento excedente
Qualquer pequena porcao excedente de pasta PANAVIA F 2.0 localizada
na margem podera ser removida com uma sonda ou pequena raspadeira.

[6] Polimerizacdo do cimento adesivo

Polimerizar a pasta misturada ao longo da junta de cimentacao, utilizando

um dos dois métodos que se seguem.

(D Método de fotopolimerizagao
Sempre que for possivel fotopolimerizar cimento adesivo ao longo da
margem de cimentagdo, como em inlays e onlays, fotopolimerizar cada
secgao da margem de cimentag&o durante 20 segundos, utilizando
lampadas de fotopolimerizacao de halogéneo convencionais (>250
mW/cm®) or lampadas de fotopolimerizagéo de LED (>160 mW/cm?). Caso
sejam utilizadas para a fotopolimerizagdo lampadas de plasma (>2000
mW/cm®) ou lampadas de halogéneo rapido (>550 mW/cm?), cada sec¢ao
da margem de cimentagéo deveré ser polimerizada durante 5 segundos.

[ATENGAO]
A pasta opaca néo devera ser fotopolimerizada e sim polimerizada através da

utilizacdo de OXYGUARD 1. Tem uma profundidade de polimerizagao reduzida.

@ OXYGUARD I
Utilizar OXYGUARD |l para polimerizar a mistura de pasta do seguinte modo:
Com uma escova de pincel descartavel aplicar OXYGUARD Il na
margem. Ap6s 3 minutos remover o OXYGUARD |, utilizando um rolo
de algodao e spray de agua.

[7] Acabamento
Remover o cimento aderido a estrutura do dente através de polimento.

[GARANTIA]
AKURARAY MEDICAL INC. providenciara a substituicéo de qualquer produto que
se encontre comprovadamente defeituoso. A KURARAY MEDICAL INC. nao
aceita qualquer responsabilidade por perdas e danos, directos, consequenciais ou
especiais, resultantes da aplicagao ou utilizagao, ou incapacidade de utilizagdo
destes produtos. Antes de utilizar os produtos, o utilizador devera determinar a
adequacao dos produtos a finalidade de utilizagao pretendida, assumindo todo e
qualquer risco e responsabilidade relacionados com a utilizacdo dos mesmos.

[NOTA]
CLEARFIL, PANAVIA e OXYGUARD sao marcas registadas da KURARAY CO., LTD.

Fabricado por
KURARAY MEDICAL INC.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

Representante para a Uniao Europeia
KURARAY EUROPE GmbH
Building F821, Hoechst Industrial Park

65926 Frankfurt am Main, Germany

Phone:+49 (0)69 305 35 840 Fax:+49 (0)69 305 35 640

IV. MI©ANEZ MAPENEPIrEIEZ
H oTopaTikn KOLAGTNTa PMopel va Yivel AeUKN KaTd Tnv €Nagn He To
primer Adyw Tng MAENG TG MpwTeivng. AuTH £ival pia mapodikn
TapeVEPYELA TIOU ouViBwG eEapavileTal o€ HEPLKEG NUEPEG.

V. AZYMBATOTHTEZ
[1] Mnv xpnotpomoleiTe UALKA TTOU TIEPLEXOUV EUYEVOAN yla TNV

pooTacia Tou MoAPoU 1) POowWPLVA oppayiopata, ylatin
euyevoAn pnopel va kabuoteproet Tnv dladlkaoia ouykOAANoNg.

[2] Mnv XPNOLUOTIOLE(TE ALUOCTATLKA TIOU TIEPLEXOUV EVWOELG OLOPOU,
ylati propel va egaoBevioel n cuykdAANon kat prnopel va
dnuLoupynBel anoxPwHATIONOG oTNnV dken Twy SoVTIWY 1§ 0Ta oUAa
aré Ta UMOAE(UHATA TWV LOVTWYV OLdripou.

[3] Mnv xpnotporoteite v ndota PANAVIA F 2.0 pe Tnv nacta
PANAVIA F, ylati To piypa toug dev 6a ¢pwTOTOAUPEPLOTEL OWOTA.

VI. IPO®YAAZEIZ

. NpopuAdEelg acpaleiag
Eav epgaviotel kanoia unepeuatobnoia, énwg e§averuara n
depuatitida, OTAPATACTE TNV XPNON TOU MPOIOVTOG Kat
OUPPOUAEUTELTE €vav ELOIKO dEPUATOASYO.

. Na va anoguyeTe TV avantugn unepeuatoBnoiag and Tnv cuvexn

£Mapn e Ta MEBAKPUALKA HOVOUEPH, AKETOVN 1) OEU, va popdTe

mavta yavtia kat va Aagpavete 6Aa ta aAAa HETpa acpaleiag.

MpgneL va anogeUyeTal n emagr] Tou UALKOU PE TO dEpUa Kat Ta

patia. Mpwv ané tnv xenotporoinon Tou UAkoU, KaAUWTE Ta patia

Tou acBevoug PE Hia METOETA.

<Edv 1o UAIKO £pBeL OF EMaPN HE Ta pHaTIa>

Edav 1o UNIKO £pBeL o€ emagr pe Ta PATLA, EETTAUVETE QUECWS Ta

pdtia pe dpbovo vepd kat cupPBouleubeiTe €vav opBaApiatpo.

<Edv to UMK £pBeL O€ eTaPn e TO dEPHA>

Edv to UAik6 £pBel oe emagn pe To SEPUA, OKOUTIIOTE QUECWS HE

Bappakt 1 yata eppamntiopgva oe aAkooAn kat EEMAUVETE pe apBovo

VEPO.

Aev mpeTel 0 aoBevig va Katartel To UALKO.

. Edv o0 aoBevig 1j 0 ylatpog viwoet adlabecia and Tig avabuplaoelg
NG aKeTAVNG, TIPEMEL va EQMAWOOoUV Kat va €pBouv o€ eMagn Ue
kabapd agpa.

Kabe €kBeon Tou MoAgpoU propei va kaAupBel pue €va okevaopa
udpogeldiou Tou aoBeatiou. Mnv XpnolUoOTOLE(TE TIPOIGVTA TIOU
TIEPLEXOUV EUYEVOAN Yla TNV MPooTAcia Tou TOAPOU.

‘Otav XPNOLHOTIOLEITE TO MPOIOV HE TIPOTXNUATIOHEVOUG AEOVEG amnd
avo&eidwTto atodAl, dev MpEMeL va €pbel 0 aEovag o€ enagn pe
HETAAMKEG amnokataoTdoelg. KaAlyte tov d&ova pe ouvBetn
pntivn.

Amo@UyeTE va KOLTATE arneubeiag oTnv mnyr pwTOTIOAUPEPLOHOU
KATA TOV TIOAUMEPLOPS TOU UALKOU.

. Kpatriote 1o mpoidv pakptd ané nadid.

. MpogpuAdEelg katd Tov XELPLOPS
To PANAVIA F 2.0 moAupepiZeTal PE Hia 0S0VTLATPLKY) CUCKEUN
(PWTOTIOAUMEPLOHOU (MNKOG KUMATOG akTvoBoAiag: 400-515 nm).
XpnolpoToleloTe TO ELBIKO KAAUPMA TIPO0TAC(AG Yla TNV arnopuyn
£€kBeong Tou MPolévTog o avermBUuNTEG TINYESG puUOLkoU 1 TEXVNToU
PWTOG (TI.X. pwg and €va napdbupo).

. BePawwBeite 6TL TO pUyX0G pLAG XPNONG KAl TO BOUPTOAKL Hiag
Xpriong eivat oTepewpgva kaAd yla va anogeuxBei pia mbavr
KATAMoon Toug amnod Tov acgbevi.

. MeTd tnv TomoBETNoN TNG Anokataotaong oto ddvVTL, N Kovia
TIPETEL VA PWTOTIOAUHEPLOTEL. A€V TIPETIEL TO PWG TNG CUCKEUNG
TIOAUPEPLOMOU va elval TIOAU KovTd oTov acBevn.

. Mpo@puAd&elg katd Tnv amobrikeuon
Mnv XPNOLUOTIOLE(TE TO UALKO HETA amo TNV nuepopnvia Angng n
oroia avaypagpeTal 0To TAKETO.

. To ALLOY PRIMER eivat eupAekto. KpatrnoTe To pakpld anoéd
pAdya.

. To mpoidv auto mpéenel va amnobnkeletal oc Yuyeio oe Bepuokpaacia

(2-8°C /36 -46°F) 6Tav dev XpnolpoToLe(TaL KAl TIPETIEL VA PTATEL

oe Beppokpaoia dwpaTiou MpLv and Tnv Xpron.

To ALLOY PRIMER mnpg€net va anofnkevetatl oe Beppokpacia 2 -

25°C / 36 - 77°F 6Tav dev xpnotyomnoteitat.

5. OGUAGETE TO TPOidV paKpLd armdé {Eotn 1) dueon nALaKn akTivoBoAia.
6. H LdAn 1 n olptyya mpemet va avrikatactabolv étav adeldoet n
pntivn. ‘ETol anogedyete TNV EEATHLON TITNTIKWY CUCTATIKWY.

VII. NEPIEXOMENA THZ ZYZKEYAZIAZ
To PANAVIA F 2.0 anoteAeitat and Ta napakdatw mpoiévta. Eival
dlabeoipa oe 0T, KABWG KAl 0€ CUCKEUAO(A TOU £VOG.

1) ED PRIMER Il (cuykoAANTLKO primer) Liquid A 4 ml, Liquid B 4 ml
* Aev elval avaykn va MAUVETE TNV TEPLOXN HETA TNV EQAPHOYN ToU
primer, To primer pmopel va napapeivet.
2) Ndota PANAVIA F 2.0 A paste 2,3 ml, B paste 2,3 ml
* H B paste elval dlabeoun oe téooeplg anoxpwoelg: TC, Light, White
kat Opaque.
3) ALLOY PRIMER 1 ml (To proukdAt avanmAnpwaong xwpdet 5 ml)
* Elval peTaAAké primer ouykOAANnong kat e§ac@aliel peyain
KavOTNTA OUYKOAANONG OE MOAUTIHA HETAAAQ KAl OE KOWVA JETAAAQ.
* Augdvel Tnv tkavotnta cuykOAAnong tou PANAVIA F 2.0 oe
TOAUTIHA HETAAAQ.

4) OXYGUARD I 6 ml
* Elval mapayovtag dETUEUONG 0§UYOVOU Kal ETILTPETIEL TOV
moAupepLop6 Tng aotag PANAVIA F 2.0.
5) E€aptrpata
* Alokog avapgng, omndtoula, XapTi avauigng, Hikpd owpa Bouptoag,
BoupTodakt plag Xprong, pUyxXog plag Xenong, edkd KAAUppa
npootaciag anod ewg
VIIl. ZXETIKA MPOTONTA
Ta napakdtw mpoidvta ival anapaitnta yla CUYKEKPLUEVES
dLadlkaoieq.
1) CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR 4 ml
* AUTO TO TIPOLOV TEPLEXEL Evav Ttapdyovta ouvdeong olhaviou. Xe
uiypa pe to CLEARFIL SE BOND PRIMER 1 To CLEARFIL LINER
BOND 2V PRIMER 1} To CLEARFIL NEW BOND 1} o CLEARFIL
PHOTO BOND augavel tnv lkavotnta cuykoAAnong oe
QrMoKaTAoTACELG TIOPOEAAVNG 1| TIOAUHEPLLOHEVNG PNTIVNG.
2) K-ETCHANT GEL 6 ml
* AUTO TO TIpOLdV elval SlaAUPa PWOPOPLKOU 0EEO0G Kal
XPNOLHOTIOLE(TAL YA TNV TPOETOLPACIA TOU OUAATOU Kat TG
mopoeAavng.
IX. KAINIKEZ ENMEMBAZEIZ
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‘Evtaon ¢wToq TwV EYKEKPLUEVWY AauTwV TIoAupepLopod (400~500 nm)
*1) Zuppatikou ahoyoévou (>250 mW/cm?), LED (>160 mW/cm?)

*2) ToEou mAaopatog (>2000 mW/cm?), Aapma aAoyovou UpnAng
anoédoong (>550 mW/cm?)

2. Turukn Swadikaoia | (evdei&elg 1 ewqg 4: yia ouyk6AAnon)

To napakdtw dtaypappa deiVeL TNV TUTILKN KALVLKT dadikaoia |.

Enegepyaoia tng emipdvelag anokardoraong
Enegepyaoteite TNV emupdvela tng anokataoctaong

KaBaplopdg Tng ouvapupoyrig Tou dovTiol Kat Tng
KolAGTNnTag
KaBapiote Tnv emipdavela ouykGAANong yta va tnv
TIPOETOLMACETE YLA OCUYKOAANON
EngEepyaoia tng enipdvelag tou dovtiol
EnegepyaoTeite TNV eMpAavela cuvappoyng Tou dovTiou 1y
OAn TNV eTpdvela g kolhotntag pe ED PRIMER I
* EQv n ouvappoyn eivat KaTaokeuaopgvn anod kpaua
TOAUTIpOU HeTAAAOU, XpnotdoroleioTe Tpwta to ALLOY
PRIMER oTo kpdua.
I'Iug:m(euﬁ NG Koviag ouykGAAnong
Adeldote TV anattoUyevn nooodTnTa anod kabe nacta
avdahoya Pe Tnv MepInTwon kat avapi&Te Tig dUo TAoTeg
TonoB€tnon Tng anokatdoraong
ATAWOTE TNV avapepLypevn MAoTa oTNV arnokatactaon Kat
TOTIOBETEIOTE TNV AMOKATACTACN TNV GUVAPHOYH I} OTNV
KolAOTNTa
Agaipwvtag Tnv nepiooela Tng Koviag
ApalpeoTe TNV MepPIOOELA TNG KOVIAG OTLG OPLAKES TIEPLOXEG
DWTOMOAUNEPLONGG TNG Koviag CUYKGAANONG
MoAupepioTe TNV kKovia CUYKOAANONG OTLG OPLAKES TIEPLOXES
HE TNV XProT CUCKEUNG PWTOTIOAUPEPLOHOU I} HE TNV XPrion
Tou OXYGUARD I
Amnonepdtwon
ATIOTIEPATWOTE TNV ATIOKATACTAON HE YUAALoHA

[1] Emupavelakn enegepyaocia tng anokatdotaong

1. MoAutipa peTalAa (Kopwveg, YEPUPEG, €vBeTa Kal enevheTa)

1) AppopoAr (avaloya pe TIG avaykeg)
AppoBoAeioTe TNV EMLPAVELA TNG ATIOKATACTACNG HE TNV XPrion
KOKKwV 0EeLdiou Tou apythiou peygboug 30 - 50 micron pe Tiieon agpa
4,2 - 7 kg/cm? (60 - 100 PSI); 2 - 3 deutepoierta ava cm? Ba
agpatpgoouv Tnv yuahdda divovtag pla pat eggpavion.
KaBaplopoég pe uneprixoug
KaBapioTe TNV anokataotaon e Pl CUOKEUN UTIEPIXWV Yia 2
Aentd.
Epappoyn tou ALLOY PRIMER
AnAwoTte €va Aenté otpwpa ALLOY PRIMER oto kpaua tou
TIOAUTLHOU METAAAOU.

[MPOZOXH]
Edv n empdvela npoéoeuong £xet HoAuvBel pe odAto 1 aipa PeTA Tov
KaBaplopd e UmEPTXoug, KabapioTe Tnv eMpAveLa TPOTPUONG OTNV
OUCKEUN UTIEPHXWV HE TNV XPrion VG 0UBETEPOU KABapLoTIKOU Kat
EEMAUVETE TNV e vePOd yia 1 Aemto.

2. Mn moAUTipa pétaAia

1) AppopoAn (avaAloya PE TIG avaykeg)
AppopoAeioTe Tnv EMPAVELA TNG ATIOKATACTACNG KE TNV XProN
KOKKwV 0&eldiou Tou apylhiou peyeboug 30 - 50 micron pe Tiieon agpa
4,2 - 7 kg/lem? (60 - 100 PSI); 2 - 3 deutepdAenta ava cm? Ba
agpatpgoouv TNV yuahdda Sivovtag pla pat eggpavion.

2) KabBaplopodg pe umeprixoug
KabapioTe Tnv anokatactaon HPe pLa CUCKEUN UTIEPIXWV Yia 2
Aenta.

[MPOZOXH]
Edv n emupdvela npdéopuong €xet HOAUVBEL pe oaALo 1 aipa HETA ToV
kabaplopd pe umeprixoug, kabapioTe TNV eMpAveLa TPOTPUONG 0TV
OUCKEUN UTIEPHXWV HE TNV XPrion VG 0UBETEPOU KaBapLoTIKOU Kat
EenMAUveTe TNV pE vepd yla 1 AeTTo.
3. AmokataoTdoelg mopoeAdvng Kat TOAUPEPLLOUEVNG OUVBETNG
pntivng (evegtwy (inlays), emevBeTwy (onlays) kat Syewv)
1) AppopoAn
AppoBoAeioTE TNV EMLPAVELA TNG ATIOKATACTACNG HE TNV XPrion
KOKKWV OEeLdiou Tou apythiou peyeboug 30 - 50 micron e pKpN
niieon agpa (1- 2 kg/cm? (14 - 28 PSI)).
Xapa&gn pe puwopoptkd oy
Xapdgte nv emupdvela ouykoAAnong pe to K-ETCHANT GEL.
3) ‘EKMAuON Kal oTEyvVwa
ApoU XapdaEeTe TNV EMLPAVELA TIPOOPUONG HE PWOPOPLKS 0FU,
EEMAUVETE TNV ETILPAVELA KAL OTEYVWOTE TNV.
EneEepyaoia ouvdEapou athaviou
Enefepyaoteite Tnv empdvela mpdopuong yla Tnv Xprion othaviou
HE T MAPAKATW UAIKA:
Epappoyn evog piypatog ané CLEARFIL PORCELAIN BOND
ACTIVATOR kat CLEARFIL SE BOND PRIMER 1} CLEARFIL LINER
BOND 2V PRIMER 1} CLEARFIL PHOTO BOND 1y CLEARFIL NEW
BOND.

[ZHMEIQZH]
‘Otav eneEepyacTe(Te TNV EMIPAVELA ATIOKATACTACNG, TIPOXWPNOTE
OTNV CUYKOAANON Gueoa.

[2] EneEepyaoia enmupdvelag npéopuong

1. KaBaplopdg tng koAGTNTAG 1) TNG EMLPAVELAG OUVAPHOYNG TOU
SovTioy

1) APalpETTE TO TIPOCWPLVO OPPAYLONA 1} TNV TIPOTWPLVT] CUYKOAANGN
and TV eTpavela POcPUONG.

2) Otav Kavete OUYKOAANCN OTO AKATEPYAOTO OPAATO 1}
XPNoLUoTIoLE(TE YEPUPA 1} TIopoeAAvLva eTixpiopata, epapuoote K-
ETCHANT GEL otnv emupdvela mpoécpuong yta 10 deutepoAenta.

2. Enegepyaoia emupdavelag mpdopuong

Avapi§te to ED PRIMER I
AnAwoTte pla otayéva anod To Liquid A kat ané to Liquid B o dioko

n

3

n

=

avAapEng Kal avakaTeWTe.

2) Egappoyn tou ALLOY PRIMER
Edv €xeL xpnotpomnondei pia cuvappoyr dovtiou and MoAUTLHO
HETAAAO, epappdoTe ALLOY PRIMER otnv peTaAAKn empaveta.

[MPOZOXH]

Edv n empdvela npéoguong £xet HoAUvVBel pe odAto 1 aipa PeTd Ty

e@appoyn Tou ALLOY PRIMER, kaBapioTe tTnv emupavela pe pla

BapPakepn yala EUMOTIOPEVN PE OLVOTIVEUHA Kal EQAPHOOTE TIAAL TO

ALLOY PRIMER.

3) Egappoyn tou ED PRIMER I
Epappdote to ED PRIMER Il og 6An TV emupavela tou dovTtiol
(opdATo Kat 0dovTivn) TNG ETLPAVELAG TTPOCPUONG 1] TOU HETAAAOU iy
NG CUVaPHOYNG Tou SovTiou amnd ouvBeTn pnTivn Pe €va BoupTodkL
HLag Xpnong 1 ogouyydpt kat aprote to yia 30 deutepoAemnTa.

4) Zteyvwpua
XpnouotoleloTe €va opouyydpt 1 €va XapTi yla va apalpeceTe TV
neplooela Tou primer yla va anoguUyeTe CUCCWPEUCN Tou primer
aTnV PL{KN KOLAGTNTA 1} OTLG AKPEG TNG KOLAGTNTAG. LTEYVWOTE TO
primer TOAU kaAd pe analoé peupa agpa. H cucowpeuon primer
HTIopEl va TIPOKAAETEL YPYOPO TIOAUMEPLOUO TNG Koviag
OuykOAAnong. Emniong dev mpgnel va To EEMAUVETE.
[Ma va pnv ektogeveTal To primer, eival MPOTIMOTEPO va agatpeitat
HE avappognon.

[MPOZOXH]
To ED PRIMER Il mpgnel va epappoéletal oe 6An Tnv eMPAavela Tou
SovTiou. Mnv To amAWVETE OTNV AMoKatacTaon.

[3] Napaokeun Tng ndotag PANAVIA F 2.0
MpoeTolpaoTe TNV Kovia GUYKOAANONG CUPPWVA PE TNV TUTILKH KALVLKH
dwadikaoia. Avatpegte oto IX.1."Kupla dtadikacia".
[4] Zuyk6AAnon
1. Epappoynd Tng avapepypgvng ndotag otny anokatdotaon
ATAWOTE TNV avapepLlypevn aota oTny anokatactaaon.
[MPOZOXH]
MHN epappdlete madota PANAVIA F 2.0 otnyv emgpavetla tou dovTiol
mou €xeL npoetolpactel pe ED PRIMER Il yuati 8a emutayuvel thv
okAnpuvon tng nactag PANAVIA F 2.0.

2. YuykOAANon anokatactaong
JUYKOAAROTE TNV anokatdotaon oTny KOLAOTNTA 1} OTNV CUVappoyn
Tou dovTiou. H ouykdAAnon mpénet va oAokAnpwbei o€ 60
deutepoAenta. Otav kavete ouykOAAnNon oe opoeAdviva
enxpiopata, pwTomoAudepioTe To enixplopa ya 10 deutepdAenta
TIPLV ApaLPETETE TNV TMEPIOTELA TNG KOViag.
[MPOZOXH]
‘Otav n kovia ouykOAANnong €pbet oe enagpn pe to ED PRIMER |1, o
TIOAUMEPLOMOG TNG Koviag CUYKOAANONG emitaxuveTat.
3. Agaipeon tng nepiooslag ndotag
H nepiooeta Tng ndotag PANAVIA F 2.0 mou undpyel ota akpa
uropel va apatpedei pe €vav explorer 1j €éva pikpd ané&eotpo
(scaler). H arokatdotaon pnopei Twpa va oAokAnpwoel kat va
YUaAloTEl uE EAQPPOTETPA Kal VEPO.
4. MoAupeplopdg TwV AKPWY GUYKOAANONG
MoAupeploTe TNV avapepLypévn mAota ota Akpa CUYKOAANONG, HE
TIg dUo PEBOBOUG TTOU TEPLYPAPOVTAL TTAPAKATW.
@ MeBoBog pwTonoAUNEPLOHOU
‘Otav eivat duvatév va PpwTOTOAUPEPIOETE TNV Kovia CUYKOAANONGg
KATA PNAKOG TWV AKPWV GUYKOAANONG, 6nwg o€ €vBeTa Kat
EMEVOETA, PWTOMOAUPEPIOTE KABE TUNAMA TWV AKPWY CUYKOAANCNG
yta 20 deUTEPOAETITA PME CUUPBATLKT AGUTIA PWTOTIOAUNEPLOMOU
ahoyovou (>250 mW/cm?) i ue LED (>160 mW/cm?). Eav
XpnotorownBel 1650 mAaopatog (>2000 mW/cm?) i Adumna
PWTOTIOAUNEPLOPOU aAoyovou uywnAnig anédoong (>550 mW/cm?)
,KABe TUNHA TwV dkpwv oUYKOAANoNG Ba ToAupeploTel yla 5
deutepdAemTa.
[MPOZOXH]
H adiapavrig mdota dev MPEMEL va pWTOTIOAUMEPLOTEL aAAd pTTopEL va
noAupeptotel pe To OXYGUARD II. ‘Exel pikpo Babog
(PWTOTIOAUPEPLOHOU.
@OXYGUARD II
Xpnotpototeiote To OXYGUARD Il yia va moAupepioeTe TNV
QAVAPEMLYHEVN TIAOTA WG EEAG:
Me €va Bouptodkt piag xpriong, anmiwote to OXYGUARD Il oto
akpo. Meta amnoé 3 Aenta agatpeote To OXYGUARD Il pue BapBakt
Kal YekAopo PE vePOD.
[5] OAokAripwon
ApalpgaTe TNV MepiooeLa TNG Koviag CUYKOAANONG amno Ty MpAavela
Tou dovTiou yuaAifovtag To.
3. Tumkrj Swadikaoia Il (EvdelEn 5: avaclotaon)

[ZHMEIQZH]
H Stadikacia autn xpnotpomoLe(TaL NE TTPOTYXNUATIOPEVO GEova Kat
avaouoTaoelg ouvBeTng pnTivng. MNa TV OUYKOAANON METAAALKWY
avaocuoTdoewy, avaTpegte oo Turkn dtadikaoia 1 kal oTig odnyieq
Xpriong tou d&ova kat Tng ouvBeTng PNTivng.
To napakatw diaypappa delxvel Tnv Turkn dtadikacia yia
avaocuoTtaon.

EneEepyaoia tng empdvelag tou dgova
W Enegepyaoteite Ty emupavela tou agova 6mnwg anatte{tac
KaBapiopdg tng KolAdTNnTag Kat nmpoetolgacia tng onng
otnv pLlikn KoltAéTnTa
W KaBapioTe Tnv emipdvela mpoéopuUoNG Kat TPOETOLHACTE TV
OT TNG PL{LKNG KOLAOTNTAG
EneEepyaoia tng enpdvelag tou dovtiol
W Enegepyaoteite Ty emgpavela tou dovtiou pe to ED
PRIMER Il
Mapaokeun Tng kKoviag cuyk6AAnong
W AJElA0TE TNV ATALTOUUEVN TOCOTNTA amnd KABe MAcTa Kat
avapi§re g
Epapuélovrag Tov dEova
W ATNAWOTE TNV QVAPEULYREVN TTOOOTNTA OTOV Agova Kat
TonoBeTE(OTE TOV OTNV BEON ToU

DWTOTOAUNEPLONOG
W OwtomolupepioTe TNV Kovia ouykdAAnong yia va
acgpaiioeTe Tov agova otnv B€on Tou
AvaouoTtdoelg pe oUveeTn pntivn
W Etowudote pla avaciotaon pe oUvBETN pNnTivn yla TNV
TIpoETOLHAc{a TNG CUVaPHOYNG
MoAupeplopdg kat oAoKArpwan tng olveeTng pntivng
MoAupepiote TNV oUvBeTN PNTivn yla va dNULOUPYNOETE Hia
ouvappoyn

[1] Ene&epyaoia Tng emupdvelag tou dova
1. AppoBoAn
AppopoAeiote Tov aEova av xpeldletat.
[ZHMEIQZH]
Oplopgvol TIpooXnUaTIopEVOL a&oveg dev XpetdlovTtat appoBoAn.
Avatpegte oTig Odnyieq Xpriong Tou CUYKEKPLUEVOU Ggova.
2. Egappoyr tou ALLOY PRIMER
AnAwote to ALLOY PRIMER otov agova, edv eivat ané kpdua
TIOAUTLHOU HETAANOU.
[2] KaBapiopdg tng KolAGTNTAG KAl MposTolpacia tng pLiLkig
KolAGTNnTag
AQPaLPETTE TO TIPOCWPLVO TPPAYLOHA Ard TNV KOLAGTNTA Kal TO UALKO
and v pLikn kolthdtnta. Me tnv xprion evog akefoudp Pizo,
TIPOETOLHACTE KAl KaBapioTe TNV O TNG PLYKNAG KOLAOTNTAG.
[3] Enegepyaoia tng empdvelag tou dovtiol
1. AvauiEn tou ED PRIMER I
AnAwoTe pla otaydva and To Liquid A kat ané o Liquid B o dioko
QvAIENG KaL avaKaTEWTE.
2. Egappoyn tou ED PRIMER I
Me tnv Xprion evog ogouyyaplou 1} Jlag HIatoveTag, anAwoTe To
Hiypa otnv pLiikn kolAdTnTa, oTny empavela g piag kat otnv
emupavela Tou dovtiou. AProTe To ekel yla 30 deutepOAemTa.
3. Agaipeon tng nepiooeilag tou primer (n ida dtadikacia akoAoubeital

OTNV MEPIMTWON TWV PETAAALKWY AVACUCTACEWY)
Me tnv xprion evég ogouyyaplou, Jlag HIatoveTag i evog Xaptiou,
QropakpUVETE TNV TIEPICOELA TOU primer yla va ano@uyeTe TV
OUCCOWPEUCT TOU primer 0TLG AKPEG TNG KOLAGTNTAG Kat 0TV PL{IKn
KOLAOTNTA.
4. Yteyvwpua
2TEYVWOTE TO primer Ye anaAoé pevpa agpa. Ma va pnv ektogevetat
TO primer, elval MPOTIMOTEPO va agatpeitatl He avappdpnon.
[MPOZOXH]
ZTEYVWOTE TO primer MOAU KaAd. H cucowpeuaon primer 0TLG GKPEG TNG
KOWAOTNTAG 1} OTNV PL{IKT KOLAGTNTA MTIOPEL va TIPOKAAETEL YPryopO
TIOAUMEPLOUO TNG AVAUEULYHEVNG TTACTAG.
[4] MNapaokeun Tng ndotag PANAVIA F 2.0
MposTolpdoTe TNV Kovia CUYKOAANONG CUMPWVA PE TNV KUPLA KALVLKY
dladikaotia. Avatpegte oto IX.1. "Kupla dtadikacia”.
[5] TomoB€Tnon Tou dgova
1. AMAWOTE TNV avaueutypévn ndota otov GEova
[MAPATHPHZEIZ]
H avapeptypévn naota epappoéletal otov ETAAALKO d&ova yla
OUYKOAANGN.
2. TormoBgtnon Tou d&ova otnv pL{Lkni Koo TNTA

MeTd TV epappoyr TNG avapepLypevng naotag otov agova,
TOTMOBETEIOTE TOV AUECA OTNV PLUIKN KOAOTNTA. ZUVIOTATAL Va
Soveital eEhappa o d&ovag dTav Tov TOTOBETEITE TNV PLIIKN
KOWAOTNTA Yla va anopuyeTe TNV nayideuon puoalidwv agpa.

[MPOZOXH]

- Edv npdkeltal va TonoBeTHOETE TIEPLOTOTEPOUG Ao Evav AEoveg oe

£va BOVTL, TIPOCEETE va NV MEPATEL N Kovia o€ AAAEG PLILKEG
KOWAOTNTEG.
Mnv xpnotpomoteite omipdA lentulo yia tnv TomoBgTnon tng koviag
OUYKOAANONG oTNnV Pk KotAotnTa. Edv n Kovia ouykdAAnong
TomoBeTNBel oTNV PL{LKN KOLAGTNTA HE oUupLyya ouveeTng pntivng, Ba
ETLTaXUVOel 0 MOAUPEPLONOG TNG. Eival eruBepAnuevo va
TomoBeTnBel 0 dEovag aueoa.

3. Emiotpwon tng nepiooelag koviag

Me €va piKpo BoUpTOdKL, OTPWOTE TNV MEPIOTEL TNG Koviag oTnv
KOPWVA Kal 0NV KEPAAN Tou a&ova.
4. MoAUMEPLOMOG TNG Koviag ouykOAANong

DwTOMOAUNEPIOTE TNV KOVia CUYKOAANCNG GTNV KOpWwva Kat Tnv
KePaAn Tou agova yia 20 deutepOAemTa PE CUPPBATLKY AdpTa
ahoydvou (>250 mW/cm?) 1j ue LED (>160 mW/cm?). Eav
XPnotpornongel T6§o MAdopatog (>2000 mW/cm?) 1§ Aapma
(PWTOTIOAUMEPLOKOU ahoydvou uynAng anodoong (>550 mW/cm?),
KABe TUNHA Twv akpwv ouykOAANong Ba moAupeploTel yia 5
deutepdAemTa.

[ZHMEIQZH]

Edv dev pmopel va yivel pwTOTMOAUPEPLONAG dTav EXEL XPNOLHoTomBel

n adlagavig Kovia, XpnotpomoLeioTe TNV ouvBeTn pntivn avaciotaong.
[6] Z4vBeTn pntivn avacliotaong

MposToludoTe TNV oUVOETN PNTivn avacuotaong oTny CUVApHOYN ToU

SovTiou oUPPWVa HE TIG 0dNyieg Xprong.

[7] MoAupeptopdg kal anonepdTwaon tng ouvBeTNg pntivng

Apou ToAupEPIOETE TNV OUVOETN PNTivn, ETOLHACTE UL CUVAPUOYT

SovTiou.

4. Tumkn dadikaaoia lll (evdei&elg 6: Tuyk6AAnon apalyaudtwy)

To napakdtw dlaypappa deixvetl Tnv TUTkn KAk dtadikaotia lIl.

KaBapLopég tou dovtiol
W KaBapioTe Kat TIPOETOLMACTE TNV KOLAOTNTA KE TOV TUTIKO
TPOTIO yla ArokaTAoTaon apalyauatoq
Enegepyaoia tng emnpdvelag Tou dovrtiol
Enefepyaoteite Tnv kothdtnTa pe to ED PRIMER I
I'Iug:lol(sur’] ™G Koviag ouyk6AAnong
ANAwoTE TNV anattodpevn nocdtnta anod tnv kabe naocta
avahoya Pe TNV MepimMTwaon kat avapi§te
TomoBétnon Tou apaiydpatoq
W ANAWOTE TNV QVAPEULYHEVN TTACTA OE OAN TNV ETILPAVELQ
TNG KOLAGTNTAG KAl TOTIOBETNOTE TO KOVIOPTOTIONHEVO
apdAyapa oTny CUVAPHOYN 1) 0TV KotAdtnTta
Aqaipeon Tng nepicoelag koviag
W AgaipgoTe TV MepiooeLla TNG Koviag amno Ta akpa
MoAupeplopdg TG Koviag cuykGAANnong
W MoAupep(oTE TNV Kovia CUYKGAANONG O0Ta AKpa We Tnv
XPNO™ CUCKEUNG PWTOTIOAUPEPLOUOU I} HE TNV EPAPHOYH
Tou OXYGUARD Il
Anonepdtwon
AMOMEPATWOTE TNV ATIOKATACTAON

[1] KaBapiopdg tou dovtiol
KaBaplopoég tou dovTiou i TNG EMLPAVELAG TUVAPUOYNAG
APaLpETTE TO TIPOCWPLVO OYPAYLOHA 1] TO UALKO TIPOOWPLVNG
OUYKOAANONG aTd TNV EMLPAVELA CUVAPHOYNG.
[2] EneEepyaoia tng enipdvelag tou dovtiol
Enefepyaoia pe 1o ED PRIMER I
1) Mapaockeun tou ED PRIMER I
AnAwoTe pla otaydva and to Liquid A kat pia ané To Liquid B otov
dloko avaugng kat avapigTe.
Epappoyn tou ED PRIMER I
AnAwote to ED PRIMER Il o€ 6An TnVv emipdvela npdopuong Tou
dovTioU (OPAATO Kal 0d0oVTivn), TNV HETAAALKN 1) GTNV CUVAPHOYT
ouvBeTNG pPNTivng HE £va HKPO BOUPTOAKL 1) OpoUYYApL Kal aproTe
T0 yla 30 deutepdAenTa.
3) Zteyvwpa
XpnoldomoleloTe €va opouyydpt i €va XapTi yla va apatpeseTe TNV
TeplOOELa TOU primer yla va anopUyeTe CUCCWPEUCN TOU primer oTLq
GKPEG TNG KOLAOTNTAG. XTEYVWOTE TO primer oAU KaAd PE amnald
peupa agpa. H ouocowpeuon primer UTOPEL va TIPOKAAETEL YPIYOPO
TIOAUHMEPLONS TNG Koviag oUYKOAANONG. MNa va pnv ektogeletal To
primer, elvat MPOTIHOTEPO va agatpeital e avappodPnon.
[3] Napaokeun Tng Koviag ouykGAANong
MapaockeudoTe TNV Kovia CUYKOAANONG CUMPWYA PE TNV TUTILKN
Stadkaoia. Avatpegte ato kepdaAato IX.1. "Turikn dtadikaoia".
[4] ToroB€TnoN Tou aparyduatoq
1. Epappoyn tng kovia ouykOAANong otny kolthdtnta
AnAwote €va Aentd, Aelo OTPWHA Ao TNV aVapEPLYHEVN Kovia
OUYKOAANONG O OAN TNV ETILPAVELA TNG KOLAOTNTAG TIOU EXETE
npoeTolpdoet e to ED PRIMER Il ipoog€xovtag va pnv eykAwpioete
agpa.
[MPOZOXH]
Enewdn to ED PRIMER Il emtaxivel tThv okArjpuvon Tng koviag
OUYKOAANONG, N Kovia TIPEMEL va TOToBETNOEL 0TNV KOAOTNTA GUETA.
2. MNApwon To apgaiydpatog
To KOVLOPTOTIONUEVO apdAyapa TPETIEL VA CUMTIUKVWOEL oTnv
nepioota TNG koviag cuyKOAANoNG.
H paontikr Ad&euon pmopel va Yivel e ToV TUTTIKO TPATTo.
[5] Apaipeon Tng nepicoelag koviag
Kabe pikpn nepiooela tng nactag PANAVIA F 2.0 rou £xet mapapeivel
oTa akpa unopel va agalpebel pe €va explorer 1 PKpd ano&ecTPo
(scaler).
[6] MoAupeplopdg TNG Koviag ouYKGAANoNG
MoAupepioTe TNV aQvapEPLYHEVN TTACTA OTA AKPA OCUYKOAANONG, HE TIG
U0 peEBOBOUG ToU TIEPLYPAPOVTAL TIAPAKATW.
1. MéEB0d0og pwTOTOAUPEPLOHOU
‘Otav ivat duvatdv va pwTOMOAUHEPIOETE TNV Kovia ouyKOAANoONg
KATA UNAKOG TWV AKPwV CUYKOAANONG, 6Twg o€ €vBeETa Kal EMEVOETA,
(PWTOTIOAUMEPIOTE KABE TUNHA TWV AKPWY GUYKOAANONG yla 20
SeutepOAETTa Pe oUPBATIKA Aduma ahoydvou (>250 mW/cm?) iy ue
LED (>160 mW/cm?). Edv xpnotporowmndel 6o mAdaopatog (>2000
mW/cm?) 1] AQuIa wTomoAUHEPLOOU aAOYOVOU UYNAYG anddoong
(>550 mW/cm?), kaBe TUAUA TWV GKPWY OUYKOAANCNG 6a
TIOAUMEPLOTEL Yla 5 deuTePOAETITA.
[MPOZOXH]
H adlapavrig mdota dev MPEMEL va PpWTOTIOAUMEPLOTEL aAAd PTTOpEL va
noAupeptoTel pe To OXYGUARD II. ‘Exet pikpo Bdbog
(PWTOTIOAUMEPLOHOU.
2. OXYGUARD Il
Xpnotporoteiote To OXYGUARD Il yia va moAupepioste tThv
avapeptypgvn ndota wg egNg:
Me €va Bouptodkt piag xpriong, anAwote To OXYGUARD Il oto
akpo. Metd amno 3 Aentd apatpeote 1o OXYGUARD Il pe Bappdkt
Kal YeKATHO HE VEPOD.
[7] AnontepdTtwon
AgalpgaTe TNV Nepiooela TngG koviag ouykOAANONG amod TNy em@pavela
Tou dovTiou yuaAifovtag To.
[EFTYHZH]
H KURARAY MEDICAL INC. 6a avTikataoTAOEL OTIOLOOATIOTE TPOoLOV
eivat mpopAnuatiké. H KURARAY MEDICAL INC. dev gubuvetal yia
ornoladnmoTe anwAela 1 {nuid, apeon, emakéioudn 1j POoHBETN, TIoU
MTOpPEL va TIPOKUYEL arnod TV EQAPHOYN 1} TNV XPron 1) TNV Un tkavotnta
XPNONG QUTWY TwV TIPOLOVTWV. MpLy amd Ttnv Xpron, 0 XprioTng TPEMEL
va opioel EMAKPBWG TNV KATAAANASTNTA TWV TPOIGVTWY yla TV
mpoopLlépeVN XProN Kat o Xpriotng avaiapBavel tnv eubuvn kat tTnv
UTTIOXPEWOT YLa TNV XProN TWwV TIPOIOVTWY QUTWV.
[ZHMEIQZH]
CLEARFIL, PANAVIA kat OXYGUARD eival orjpata katatebgvra g
KURARAY CO., LTD.
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Kataokeuaotig
KURARAY MEDICAL INC.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

AvTinpéowrog otnv Eupwraikn Evwon
KURARAY EUROPE GmbH

Building F821, Hoechst Industrial Park

65926 Frankfurt am Main, Germany
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